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Preface

Copyright Notice

The material in this document is the intellectual property of MICRO-STAR INTERNA-
TIONAL. We take every care in the preparation of this document, but no guarantee is
given as to the correctness of its contents. Our products are under continual improve-
ment and we reserve the right to make changes without notice.

Trademarks
All trademarks in this manual are properties of their respective owners.
B MSI®is registered trademark of Micro-Star Int’l Co.,Ltd.
NVIDIA® is registered trademark of NVIDIA Corporation.
ATI® is registered trademark of AMD Corporation.
AMD® is registered trademarks of AMD Corporation.
Intel® is registered trademarks of Intel Corporation.
Windows® is registered trademarks of Microsoft Corporation.
AMI® is registered trademark of American Megatrends Inc.
Award® is a registered trademark of Phoenix Technologies Ltd.
Sound Blaster® is registered trademark of Creative Technology Ltd.
Realtek® is registered trademark of Realtek Semiconductor Corporation.
JMicron® is registered trademark of JMicron Technology Corporation.
Netware® is registered trademark of Novell, Inc.
Lucid® is trademark of LucidLogix Technologies, Ltd.
VIA® is registered trademark of VIA Technologies, Inc.
ASMedia® is registered trademark of ASMedia Technology Inc.
iPad, iPhone, and iPod are trademarks of Apple Inc.
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Technical Support

If a problem arises with your system and no solution can be obtained from the user’s
manual, please contact your place of purchase or local distributor. Alternatively, please
try the following help resources for further guidance.

[@ Visit the MSI website for technical guide, BIOS updates, driver updates, and
other information: http://www.msi.com/service/download

@ Contact our technical staff at: http://support.msi.com

Safety Instructions
B Always read the safety instructions carefully.

Keep this User’'s Manual for future reference.
Keep this equipment away from humidity.
Lay this equipment on a reliable flat surface before setting it up.

The openings on the enclosure are for air convection hence protects the equipment
from overheating. DO NOT COVER THE OPENINGS.

B Make sure the voltage of the power source is at 110/220V before connecting the
equipment to the power inlet.

B Place the power cord such a way that people can not step on it. Do not place any-
thing over the power cord.

® Always Unplug the Power Cord before inserting any add-on card or module.
B All cautions and warnings on the equipment should be noted.

B Never pour any liquid into the opening that can cause damage or cause electrical
shock.

® |f any of the following situations arises, get the equipment checked by service
personnel:

O The power cord or plug is damaged.
O Liquid has penetrated into the equipment.
O The equipment has been exposed to moisture.

O The equipment does not work well or you can not get it work according to User’s
Manual.

O  The equipment has been dropped and damaged.

O The equipment has obvious sign of breakage.

® DO NOT LEAVE THIS EQUIPMENT IN AN ENVIRONMENT ABOVE 60°C (140°F),
IT MAY DAMAGE THE EQUIPMENT.
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FCC-B Radio Frequency Interference Statement
This equipment has been tested and found

to comply with the limits for a Class B digi-
tal device, pursuant to Part 15 of the FCC 0 N 1 996
Rules. These limits are designed to provide

reasonable protection against harmful inter-

ference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruc-
tions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no
guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment
does cause harmful interference to radio or television reception, which can be deter-
mined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the
interference by one or more of the measures listed below.

O Reorient or relocate the receiving antenna.
O Increase the separation between the equipment and receiver.

O Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the
receiver is connected.

O Consult the dealer or an experienced radio/television technician for help.

Notice 1

The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for com-
pliance could void the user’s authority to operate the equipment.

Notice 2

Shielded interface cables and A.C. power cord, if any, must be used in order to comply
with the emission limits.

VOIR LA NOTICE D'INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU.

C Micro-Star International
MS-7760

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the follow-
ing two conditions:

1) this device may not cause harmful interference, and

2) this device must accept any interference received, including interference that may
cause undesired operation.
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Battery Information
European Union:

Batteries, battery packs, and accumulators should not be disposed of as
unsorted household waste. Please use the public collection system to
return, recycle, or treat them in compliance with the local regulations.

Taiwan:
For better environmental protection, waste batteries should be collected
u separately for recycling or special disposal.

BEEhFEE

California, USA:

The button cell battery may contain perchlorate material and requires special handling
when recycled or disposed of in California.

For further information please visit:
http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate/

CAUTION: There is a risk of explosion, if battery is incorrectly replaced.
Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer.

Chemical Substances Information

In compliance with chemical substances regulations, such as the EU REACH Regula-
tion (Regulation EC No. 1907/2006 of the European Parliament and the Council), MSI
provides the information of chemical substances in products at:

http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

BSMI EMI &R
BLERE:

ERFEEIER , ERENRETERR K THSENERETE , FEEBERT
EAESWERROELEENHE,
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WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) Statement

ENGLISH

To protect the global environment and as an environmentalist, MSI must re-
mind you that...

Under the European Union (“EU”) Directive on Waste Electrical and Electron-

ic Equipment, Directive 2002/96/EC, which takes effect on August 13, 2005,

products of “electrical and electronic equipment” cannot be discarded as mu- |
nicipal wastes anymore, and manufacturers of covered electronic equipment

will be obligated to take back such products at the end of their useful life. MSI will com-
ply with the product take back requirements at the end of life of MSI-branded products
that are sold into the EU. You can return these products to local collection points.

DEUTSCH

Hinweis von MSI zur Erhaltung und Schutz unserer Umwelt

Gemal der Richtlinie 2002/96/EG Uber Elektro- und Elektronik-Altgerate durfen Elek-
tro- und Elektronik-Altgerate nicht mehr als kommunale Abfélle entsorgt werden. MSI
hat europaweit verschiedene Sammel- und Recyclingunternehmen beauftragt, die in
die Europaische Union in Verkehr gebrachten Produkte, am Ende seines Lebenszyklus
zurlickzunehmen. Bitte entsorgen Sie dieses Produkt zum gegebenen Zeitpunkt aus-
schliesslich an einer lokalen Altgeratesammelstelle in lhrer Nahe.

FRANCAIS
En tant qu’écologiste et afin de protéger I'environnement, MSI tient a rappeler ceci...

Au sujet de la directive européenne (EU) relative aux déchets des équipement élec-
triques et électroniques, directive 2002/96/EC, prenant effet le 13 ao(t 2005, que les
produits électriques et électroniques ne peuvent étre déposés dans les décharges ou
tout simplement mis a la poubelle. Les fabricants de ces équipements seront obligés de
récupérer certains produits en fin de vie. MSI prendra en compte cette exigence relative
au retour des produits en fin de vie au sein de la communauté européenne. Par con-
séquent vous pouvez retourner localement ces matériels dans les points de collecte.

PYCCKUI

Komnanusa MSI npegnpvHuMaeT akTUBHblE AeCTBUS MO 3allMTe OKpyXatoLlen cpeabl,
No3TOMY HaroMMHaeM BaM, YTO....

B cootBeTCcTBUM C AnpekTuBol EBponeiickoro Cotosa (EC) no npepoTBpallyeHuto
3arpsi3HEHNsI OKpy>KatoLLieli Cpefibl UCTMOSIb30BAHHbLIM 3NEKTPUYECKMM W 3MEKTPOHHbLIM
obopynosaHuem (aupektuea WEEE 2002/96/EC), BcTynatowelri B cuny 13

asrycta 2005 roga, n3genus, OTHOCSALLMECS K ANIEKTPUYECKOMY U 3NIEKTPOHHOMY
060pyaoBaHMio, HE MOTYT paccMaTpuBaThCs Kak GbITOBOV Mycop, NOITOMY
NpPON3BOANTENN BhILLENEPEUNCIIEHHOTO SNEKTPOHHOIO 060pyAoBaHMs 06s13aHbI
NPUHUMATL ero Ans nepepaboTku No OKOHYaHUKM cpoka cnyxbbl. MS| 06sa3yeTcs
cobnoaate TpeboBaHMs No Npuemy NPOAyKLUW, MPoAaHHoN nod mapkon MSI Ha
TeppuTopun EC, B nepepaboTKy No OKOHYaHUM cpoka cnybbl. Bbl MoxeTe BEpHYTb
3TV U3JenVs B CNeLuanvaMpoBaHHble NyHKTbI npuema.

Vi
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ESPANOL

MSI como empresa comprometida con la proteccion del medio ambiente, recomienda:

Bajo la directiva 2002/96/EC de la Unién Europea en materia de desechos y/o equi-
pos electronicos, con fecha de rigor desde el 13 de agosto de 2005, los productos
clasificados como “eléctricos y equipos electrénicos” no pueden ser depositados en
los contenedores habituales de su municipio, los fabricantes de equipos electronicos,
estan obligados a hacerse cargo de dichos productos al termino de su periodo de vida.
MSI estara comprometido con los términos de recogida de sus productos vendidos en
la Unién Europea al final de su periodo de vida. Usted debe depositar estos productos
en el punto limpio establecido por el ayuntamiento de su localidad o entregar a una
empresa autorizada para la recogida de estos residuos.

NEDERLANDS
Om het milieu te beschermen, wil MSI u eraan herinneren dat....

De richtlijn van de Europese Unie (EU) met betrekking tot Vervuiling van Electrische
en Electronische producten (2002/96/EC), die op 13 Augustus 2005 in zal gaan kun-
nen niet meer beschouwd worden als vervuiling. Fabrikanten van dit soort producten
worden verplicht om producten retour te nemen aan het eind van hun levenscyclus.
MSI zal overeenkomstig de richtlijn handelen voor de producten die de merknaam MSI
dragen en verkocht zijn in de EU. Deze goederen kunnen geretourneerd worden op
lokale inzamelingspunten.

SRPSKI

Da bi zastitili prirodnu sredinu, i kao preduzeée koje vodi racuna o okolini i prirodnoj
sredini, MSI mora da vas podesti da...

Po Direktivi Evropske unije (“EU”) o odbacenoj ekektronskoj i elektricnoj opremi, Di-
rektiva 2002/96/EC, koja stupa na snagu od 13. Avgusta 2005, proizvodi koji spadaju
pod “elektronsku i elektricnu opremu” ne mogu vise biti odbaceni kao obi¢an otpad i
proizvodaci ove opreme bice prinudeni da uzmu natrag ove proizvode na kraju njihovog
uobiCajenog veka trajanja. MSI ¢e postovati zahtev o preuzimanju ovakvih proizvoda
kojima je istekao vek trajanja, koji imaju MSI oznaku i koji su prodati u EU. Ove proiz-
vode mozete vratiti na lokalnim mestima za prikupljanje.

POLSKI

Aby chroni¢ nasze srodowisko naturalne oraz jako firma dbajgca o ekologie, MSI przy-
pomina, ze...

Zgodnie z Dyrektywa Unii Europejskiej (“UE”) dotyczaca odpaddw produktéw elektry-
cznych i elektronicznych (Dyrektywa 2002/96/EC), ktéra wchodzi w zycie 13 sierpnia
2005, tzw. “produkty oraz wyposazenie elektryczne i elektroniczne “ nie moga by¢ trak-
towane jako $mieci komunalne, tak wigc producenci tych produktéw beda zobowigzani
do odbierania ich w momencie gdy produkt jest wycofywany z uzycia. MSI wypehi
wymagania UE, przyjmujac produkty (sprzedawane na terenie Unii Europejskiej) wy-
cofywane z uzycia. Produkty MSI bedzie mozna zwraca¢ w wyznaczonych punktach
zbiorczych.

vii
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TURKGE
Cevreci 6zelligiyle bilinen MSI diinyada gevreyi korumak igin hatirlatir:

Avrupa Birligi (AB) Kararnamesi Elektrik ve Elektronik Malzeme Atigi, 2002/96/EC
Kararnamesi altinda 13 Agustos 2005 tarihinden itibaren gecerli olmak lzere, elektrikli
ve elektronik malzemeler diger atiklar gibi ¢ope atilamayacak ve bu elektonik cihazlarin
ureticileri, cihazlarin kullanim sureleri bittikten sonra Urtnleri geri toplamakla ytkimli
olacaktir. Avrupa Birligi'ne satilan MSI markali Grtnlerin kullanim sureleri bittiginde MSI
uriinlerin geri alinmasi istegi ile isbirligi icerisinde olacaktir. Uriinlerinizi yerel toplama
noktalarina birakabilirsiniz.

CESKY
Zalezi nam na ochrané Zivotniho prostfedi - spoleénost MSI upozorfiuje...

Podle smérnice Evropské unie (“EU”) o likvidaci elektrickych a elektronickych vyrobkd
2002/96/EC platné od 13. srpna 2005 je zakazano likvidovat “elektrické a elektronické
vyrobky” v bézném komunalnim odpadu a vyrobci elektronickych vyrobku, na které se
tato smérnice vztahuje, budou povinni odebirat takové vyrobky zpét po skonceni je-
jich Zivotnosti. Spolecnost MSI spini pozadavky na odebirani vyrobk( znacky MSI,
prodavanych v zemich EU, po skonceni jejich Zivotnosti. Tyto vyrobky muzete odevzdat
v mistnich sbérnach.

MAGYAR

Annak érdekében, hogy kdrnyezetiinket megvédjuk, illetve kérnyezetvéddékent fellépve
az MSI emlékezteti Ont, hogy ...

Az Eurodpai Unié (,EU”) 2005. augusztus 13-an hatalyba lep6, az elektromos és elek-
tronikus berendezések hulladékairol szolé 2002/96/EK iranyelve szerint az elektromos
és elektronikus berendezések tébbé nem kezelhetdek lakossagi hulladékként, és az
ilyen elektronikus berendezések gyartoi kdtelessé valnak az ilyen termékek visszavé-
telére azok hasznos élettartama végén. Az MSI betartja a termékvisszavétellel kapc-
solatos kdvetelményeket az MSI markanév alatt az EU-n belll értékesitett termékek
esetében, azok élettartamanak végén. Az ilyen termékeket a legkézelebbi gyUjtéhelyre
viheti.

ITALIANO
Per proteggere I'ambiente, MSI, da sempre amica della natura, ti ricorda che....

In base alla Direttiva del’lUnione Europea (EU) sullo Smaltimento dei Materiali Elettrici
ed Elettronici, Direttiva 2002/96/EC in vigore dal 13 Agosto 2005, prodotti appartenenti
alla categoria dei Materiali Elettrici ed Elettronici non possono piu essere eliminati come
rifiuti municipali: i produttori di detti materiali saranno obbligati a ritirare ogni prodotto
alla fine del suo ciclo di vita. MSI si adeguera a tale Direttiva ritirando tutti i prodotti
marchiati MSI che sono stati venduti allinterno dell’'Unione Europea alla fine del loro
ciclo di vita. E possibile portare i prodotti nel piti vicino punto di raccolta

viii
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Mainboard Specifications

Processor Support

m 2nd Generation Intel® Core™ i7 Processors in an LGA 2011 socket
(For the latest information about CPU, please visit
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Chipset

® |ntel® X79 chipset

Memory Support

= 8x DDR3 DIMMs support DDR3 2400%(OC)/ 2133*(OC)/ 1800*(OC)/ 1600/ 1333/
1066 DRAM (128GB Max)

m Supports Quad-Channel mode, two DIMMs per channel
(*OC = OverClocking, for more information on compatible components, please visit
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN

m Supports LAN 10/100/1000 Fast Ethernet by Intel® 82579

IEEE 1394

m |ntegrated chip by VIA® VT6315N

m Supports 1x IEEE 1394 port (back panel) & 1x IEEE 1394 connector

Audio

= |ntegrated HD audio codec by Realtek® ALC892

m 8-channel audio with jack sensing

SATA

m 2x SATA 6Gb/s ports (SATA1~2) by Intel® X79

m 4x SATA 3Gb/s ports (SATA3~6) by Intel®X79

m 2x SATA 6Gb/s ports (SATA7~8) by ASMedia® ASM1061

RAID

m SATA1~2 support Intel® Rapid Storage Technology enterprise (AHCI/ RAID 0/ 1)

= SATA3~6 support Intel® Rapid Storage Technology enterprise (AHCI/ RAID 0/ 1/ 5/
10)

USB 3.0

m 2x USB 3.0 rear IO ports by NEC D720200

m 1x USB 3.0 onboard connector by NEC D720200

Multi-GPU

m Supports ATI® CrossFireX™ Technology
= Supports NVIDIA® SLI™ Technology

En-2



Connectors & Buttons & Switch

m Back panel
- 1x PS/2 keyboard/ mouse port
- 1x Clear CMOS button
- 1x Coaxial S/PDIF-out port
- 1x Optical S/PDIF-out port
- 1x IEEE 1394 port
- 8x USB 2.0 ports
- 2x USB 3.0 ports
- 1x LAN port
- 6x audio ports
® On-Board
- 2x USB 2.0 connectors
- 1x USB 3.0 connector
- 1x IEEE 1394 connector
- 1x Front Panel Audio connector
- 1x Chassis Intrusion connector
- 1x Power button
- 1x OC Genie button
- 2x Direct OC buttons
- 1x Multi BIOS switch
- 1x MultiConnect Panel connector (optinoal)
- 1x Voice Genie connector (optional)

Slots

= 3x PCle 3.0 x16 slots (PCI_E1, PCI_E4, PCI_E®6)
- PCI_E1 & PCI_E4 support up to PCle 3.0 x16 speed
- PCI_E®6 supports up to PCle 3.0 x8 speed
m 2x PCle 2.0 x16 slots (PCI_E2, PCI_E5)
- PCI_E2 & PCI_E5 support up to PCle 2.0 x1 speed
m 1x PCle 2.0 x1 slot

Form Factor
m ATX (24.4 cm X 30.5 cm)

Mounting Screw Holes
® 9x mounting holes

If you need to purchase accessories and request the part numbers, you could search
the product web page and find details on our web address below

http://www.msi.com/index.php

En-3
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Connectors Quick Guide

Back Panel —]

SYSFAN4 —

PCI_E1 —

JPWR2 CPU SYSFAN2
CPUFAN1 DIMM1~4 SYSFAN3 DIMM5~8
| | |
e | ol

g—— JTURBO1

— JPWR1

PCI_E2

B
SYSFAN1 ———F§]

9000

JPWR3

JAUD1 —{——E888 [@]E'j
I

J1394_1
Minus
Plus JFP2
POWER1 | JDLED3
OC Genie

JCOLD1, JCOLD2

— MULTI_BIOS_SWITCH
— SATA1/2

— SATA3/ 4

— SATA5/ 6

— SATA7/8
— JCI
[ JBAT1

— JUSB2
— JUSB3

En-4



Connectors Reference Guide

Port Type Port Name Page
LGA2011 CPU Socket CPU En-8

ATX 24-pin Power Connector JPWRA1 En-13
ATX 8-pin Power Connector JPWR2 En-13
ATX 4-pin Power Connector JPWR3 En-13
DDR3 Memory Slots DIMM1~8 En-14
PCle 3.0 x16 Expansion Slots PCI_E1, E4, E6 En-18
PCle 2.0 x16 Expansion Slots PCI_E2, E5 En-18
PCle 2.0 x1 Expansion Slots PCI_E3 En-18
SATA 6Gb/s Connectors SATA1,2,7,8 En-19
SATA 3Gb/s Connectors SATA3~6 En-19
CPU Fan Power Connector CPUFAN1 En-20
System Fan Power Connectors SYSFAN1~4 En-20
Front Panel Connectors JFP1, JFP2 En-21
USB 2.0 Expansion Connectors JUSB2, JUSB3 En-22
USB 3.0 Expansion Connector JUSB1 En-23
IEEE1394 Expansion Connector J1394_1 En-23
Chassis Intrusion Connector JCI1 En-24
Front Panel Audio Connector JAUD1 En-24
Voice Genie Connector JDLED3 En-25
MultiConnect Panel Connector JTURBO1 En-25
OC Genie Button OC Genie En-27
Power Button POWER1 En-28
Direct OC Buttons Plus, Minus En-28
Clear CMOS Jumper JBAT1 En-29

Low Temperature Booting Jumpers

JCOLD1, JCOLD2 En-29

Multi BIOS Switch

MULTI_BIOS_SWITCH En-30

En-5



MS-7760 Mainboard

Back Panel Quick Guide

Clear CMOS button

Coaxial LAN
Mouse/ Keyboard | g/ppyiE_out IEEE 1394 Port

«—=| | O O
@ USB 2.0 Port Line-In RS-Qut
= =N = | Lge)-om CS-Out

B === =00

USB 2.0 Port Optical USB 2.0 Port USB 3.0 Port
S/PDIF-Out

> Mouse/Keyboard
A combination PS/2® mouse/keyboard DIN connector for a PS/2® mouse/keyboard.

»Clear CMOS Button

There is CMOS RAM present on board that is powered by an external battery to store
system configuration data. Using CMOS RAM, the system can automatically boot into
the operating system (OS) every time it is turned on. If you wish to clear the system
configuration, press the button to clear the data.

» Coaxial S/PDIF-Out

This S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) connector is provided for
digital audio transmission to external speakers through a coaxial cable.

» Optical S/PDIF-Out
This S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) connector is provided for
digital audio transmission to external speakers through an optical fiber cable.

> |EEE 1394 Port

The IEEE 1394 port on the /O panel provides connection to IEEE 1394-compatible
devices.

»USB 2.0 Port

The USB 2.0 port is for attaching USB 2.0 devices such as keyboard, mouse, or other
USB 2.0-compatible devices.

En-6



»USB 3.0 Port

USB 3.0 port is backward-compatible with USB 2.0 devices. It supports data transfer
rate up to 5 Gbit/s (SuperSpeed).

Impoenrtant

In order to use USB 3.0 devices, you must connect to a USB 3.0 port. If a USB cable is
used, it must be USB 3.0 compliant.

»LAN
The standard RJ-45 LAN jack is for connectingtoa "o T\ Green/ Orange
Local Area Network (LAN).

LED | Color LED State Condition

Left Yellow | Off LAN link is not established.
On(Steady) LAN link is established.
On(flashing) The computer is communicating with another computer on the network.

Right | Green Off 10 Mbits/sec data rate
On 100 Mbits/sec data rate

Orange | On 1000 Mbits/sec data rate
> Audio Ports

These connectors are used for audio devices. The color of the jack refers to the function
of the connector.

m Blue-Line in: Used for connecting external audio outputting devices.
Green- Line out: Used as a connector for speakers or headphone.

Pink- Mic: Used as a connector for a microphone.

Black- RS-Out: Rear surround sound line out in 4/ 5.1/ 7.1 channel mode.
Orange- CS-Out: Center/ subwoofer line out in 5.1/ 7.1 channel mode.
Gray- SS-Out: Side surround sound line out in 7.1 channel mode.
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CPU (Central Processing Unit)

4 N
Introduction to the LGA2011 CPU
The surface of the LGA2011

CPU has four alignment keys
and a yellow triangle to assist l l

in correctly lining up the CPU
for mainboard placement.
The yellow triangle is the Pin
1 indicator.

Alignment Key

Yellow triangle is the

Pin 1 indicator [

. /

Impoerntant

Overheating

Overheating can seriously damage the CPU and mainboard. Always make sure the
cooling fans work properly to protect the CPU from overheating. Be sure to apply an
even layer of thermal paste (or thermal tape) between the CPU and the heatsink to
enhance heat dissipation.

Replacing the CPU
When replacing the CPU, always turn off the system’s power supply and unplug the
power supply’s power cord to ensure the safety of the CPU.

Overclocking

This mainboard is designed to support overclocking. Before attempting to overclock,
please make sure that all other system components can tolerate overclocking. Any at-
tempt to operate beyond product specifications is not recommend. MSI does not guar-
antee the damages or risks caused by inadequate operation beyond product specifica-
tions.
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CPU & Cooler Installation

When installing a CPU, always remember to install a CPU cooler. A CPU cooler is
necessary to prevent overheating and maintain system stability. Follow the steps below
to ensure correct CPU and CPU cooler installation. Wrong installation can damage both
the CPU and the mainboard.

1. Open hinge lever. You can identify the hinge lever as below shown, it with a inter-
locking feature on the other end.

2. Open active lever.

Hinge lever

Active lever

3. Open the load plate by pushing down on the hinge lever

4. Grasp the tab, only it has risen away from the socket, open load plate to full open
position.
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MS-7760 Mainboard

5. Line up the CPU to fit the CPU socket. Be sure to hold the CPU by the base with the
metal contacts facing downward. The alignment keys on the CPU will line up with
the edges of the CPU socket to ensure a correct fit.

6. Carefully close the load plate and remove the plastic protective cap.

Alignment Key

7. Close the active lever with a smooth uniform motion and latch to the socket.
8. Close the hinge lever with a smooth uniform motion and latch to the socket.
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9. Evenly spread a thin layer of thermal paste (or thermal tape) on the top of the CPU.
This will help in heat dissipation and prevent CPU overheating.

10. Locate the CPU fan connector on the mainboard.

Thermal paste

CPUFANT1

11. Place the heatsink on the mainboard with the fan’s wires facing towards the fan
connector and the screws matching the holes on the socket.

12. Using a screwdriver tighten the four captive screws (9 inch-pounds).

13. Finally, attach the CPU fan cable
to the CPU fan connector on the
mainboard.
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MS-7760 Mainboard

Mounting Screw Holes

When installing the mainboard, first install the necessary mounting stands required for
a mainboard on the mounting plate in your computer case. If there is an 1/0 back plate
that came with the computer case, please replace it with the 1/O backplate that came
with the mainboard package. The I/O backplate should snap easily into the computer
case without the need for any screws. Align the mounting plate’s mounting stands with
the screw holes on the mainboard and secure the mainboard with the screws provided
with your computer case. The locations of the screw holes on the mainboard are shown
below. For more information, please refer to the manual that came with the computer
case.

"aje|dxoeq O/

8y} UO S8j0y 8y} yum dn aul| pjnoys

Aoy -esed Jendwod sy} Jo Jeal ay)
pJemoy Buioey aq pjnoys suod O] 8YL

1 e

Impoentant
* Install the mainboard on a flat surface free from unnecessary debris.

» To prevent damage to the mainboard, any contact between the mainboard circuitry
and the computer case, except for the mounting stands, is prohibited.

» Please make sure there are no loose metal components on the mainboard or within
the computer case that may cause a short circuit of the mainboard.
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Power Supply
ATX 24-pin Power Connector: JPWR1

This connector allows you to connect an ATX 24-pin power supply. To connect the ATX
24-pin power supply, align the power supply cable with the connector and firmly press
the cable into the connector. If done correctly, the clip on the power cable should be
hooked on the mainboard’s power connector.

ATX 8-pin Power Connector: JPWR2
This connector provides 12V power to the CPU.

s
2,
/T:;Qbfooooo,
ooo:oro’\
<>
=
S
T
ATX 4-pin Power Connector: JPWR3
This connector is used to provide power to the graphics card.
‘ﬁf =
ISR
@Z"ozo’

Impoentant

Make sure that all the power cables are securely connected to a proper ATX power
supply to ensure stable operation of the mainboard.
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Memory

These DIMM slots are used for installing memory modules. For more information on
compatible components, please visit http://www.msi.com/service/test-report

| DIMMT ]
| DIMM2 ]
| DIMM3 ]
| DIMM4 ]

L

| DIMM? ]
| DIMMG ]
| DIMM5 ]

Up to Quad-Channel mode

This mainboard supports up to four memory channels. Two DIMM slots provide a
single channel. The memory modules can transmit and receive data with four data bus
channels simultaneously to enhance system performance. Please refer the following
tables for more details.

Defined Channel list
Channel DIMM Silot
Channel A DIMM1, DIMM2
Channel B DIMM3, DIMM4
Channel C DIMMS5, DIMM6
Channel D DIMM?7, DIMM8

Impontant

» DDR3 memory modules are not interchangeable with DDR2, and the DDR3 standard
is not backward compatible. Always install DDR3 memory modules in DDR3 DIMM
slots.

» Always insert memory modules in the DIMM1 slot first.

» Due to chipset resource usage, the system will only detect up to 127+ GB of memory
(not full 128 GB) when all DIMM slots have 16GB memory modules installed.
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Installing Memory Modules

1. Unlock the DIMM slot by pushing the mounting clip to the side. Vertically insert the
memory module into the DIMM slot. The memory module has an off-center notch on
the bottom that will only allow it to fit one way into the DIMM slot.

2. Push the memory module deep into the DIMM slot. The plastic clip at one side of
the DIMM slot will automatically close when the memory module is properly seated
and an audible click should be heard.

3. Manually check if the memory module has been locked in place by the DIMM slot’s
side clip.
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Suggestions for Multi-Channel mode population rule

Dual-Channel mode

Installed DIMMs

(2 memory modules) Diagram
. bmmt . DIMMT. . DIMM1
[ DMM2 | [ DIMM2 | [ DINMZ |
DIMM1, DIMM3 | DIMM3 DIMM3 ~ DIMM3 |
or DIMM4 YIMM4 IMM4
DIMM1, DIMM5
or [ DMM8 | [ DIMM8 | [ DINM8 |
DIMM1, DIMM7 DIMM7 DIMM7 . Dbimvz
[ DMM6 | [ DIMM6 | [ DIMM& |
[ DIMMS |, INMDIVIVISINNN o[ DIMMS |

Triple-Channel mode

Installed DIMMs

Diagram
(3 memory modules) 9
~ DmMmi DMMI DIMMT
DIMM1, DIMM3, DIMMS5 EEDVVEEEE [ OVV3 | VS
DIMM1, DIMM5, DIMM7
or [ DIMM8 ] [ DIMM8 | [ DIMM8 ]
DIMM1, DIMM3, DIMM7 DIMM7 . DIMM7 | DIMM7
EECIVIVE o EENDIIVEI [ DMV
Installed DIMMs Diaaram
(6 memory modules) 9
~ DMM1 DIMMI DIMMT
~ DiMM2  DiMM2  DIMM2
DINVIMT, DIV, DIMVS, INDVVEEN BENDEVEEEE [ DVV3 |
DIMM4, DIMM5, DIMM6
~ DiMm4e  DiMM4
or
DIMM1, DIMM2, DIMMS, [ OMVE | IEEDNVENEN VIV
DINIMS, DIMIT, DIVIME DIV . omw7 DMz
o ENDIVVEEEN | DVVe |  EEDNVGE
DIMM1, DIMM2, DIMM5,
IENCIVEE o OVV5 | IS
DIMM6, DIMM7, DIMM8 or or
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Quad-Channel mode

Installed DIMMs

(4 memory modules) Diagram

M
DIMM1, DIMMS,

DIMMS, DIMM7

Ll

Installed DIMMs

Diagram
(8 memory modules) 9
. DiMm1
. bimm2
DIMM1, DIMM2, . DivMMs
DIMM3, DIMM4, . DiMm4
DIMMS, DIMMS,
DIMM?7, DIMMS8 . DivMms
. DiMm7
. DIMMe
. DIMmMs

Impontant

» To ensure system stability for multi-channel mode (Dual/ Triple/ Quad channel
mode), memory modules must be of the same type, number and density. And for
every channel, the BLACK DIMM slot must to be installed FIRST.

» Always insert memory modules in the DIMM1 slot first.
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Expansion Slots

This mainboard contains numerous ports for expansion cards, such as discrete graphics
or audio cards.

PCle (Peripheral Component Interconnect Express) Slot

The PCle slot supports the PCle interface expansion card.

PCle 3.0 x16 Slot

PCle 2.0 x16 Slot

PCle 2.0 x1 Slot

When adding or removing expansion cards, always turn off the power supply and
unplug the power supply power cable from the power outlet. Read the expansion card’s
documentation to check for any necessary additional hardware or software changes.

Graphics Card Installation Table
The following table shows the graphics cards installation rules.

Symbol ®: Install graphics cards in to the PCle slots.

Symbol @: Connect the monitor to the graphic card.

PCI_E1 PCI_E4 PCI_E6
1-WAY Graphics Card [ J&)
[ JO) [ J
2-WAY Graphics Cards
o0
3-WAY Graphics Cards (] [ ] [ JO)

Impoentant

Only the graphics card with the symbol © will show POST message when you start up
your computer.
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Internal Connectors
SATA Connector: SATA1~8

This connector is a high-speed SATA interface port. Each connector can connect to one
SATA device. SATA devices include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and
optical drives (CD/ DVD/ Blu-Ray).

SATA1~2 (6Gbrs, by Intel® X79)
SATA3~6 (3Gbrs, by Intel® X79)
SATAT7~8 (6Gb/s, by ASM1061)

Important

* Many SATA devices also need a power cable from the power supply. Such devices
include disk drives (HDD), solid state drives (SSD), and optical drives (CD / DVD /
Blu-Ray). Please refer to the device’s manual for further information.

* Many computer cases also require that large SATA devices, such as HDDs, SSDs,
and optical drives, be screwed down into the case. Refer to the manual that came
with your computer case or your SATA device for further installation instructions.

» Please do not fold the SATA cable at a 90-degree angle. Data loss may result during
transmission otherwise.

» SATA cables have identical plugs on either sides of the cable. However, it is
recommended that the flat connector be connected to the mainboard for space
saving purposes.
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Fan Power Connectors: CPUFAN1,SYSFAN1~4

system fan connector.

4
6%
O
‘\
\3(\

9)

J
Yy
K
DY

§
¢

CPUFAN1/ SYSFAN1/
SYSFAN2

Impoentant

recommended CPU cooling fans.

the fan speeds according to the CPU’s and system’s temperature.

are available to connect a fan directly to a power supply.

The fan power connectors support system cooling fans with +12V. If the mainboard has
a System Hardware Monitor chipset on-board, you must use a specially designed fan
with a speed sensor to take advantage of the CPU fan control. Remember to connect
all system fans. Some system fans may not connect to the mainboard and will instead
connect to the power supply directly. A system fan can be plugged into any available

» Please refer to your processor’s official website or consult your vendor to find

* The CPUFAN1, SYSFAN1 and SYSFANZ2 connectors support Smart Fan Control
with linear mode. The Control Center Il utility can be installed to automatically control

* If there are not enough ports on the mainboard to connect all system fans, adapters

» Before first boot up, ensure that there are no cables impeding any fan blades.
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Front Panel Connectors: JFP1, JFP2

These connectors connect to the front panel switches and LEDs. The JFP1 connector is
compliant with the Intel® Front Panel I/O Connectivity Design Guide. When installing the
front panel connectors, please use the enclosed mConnectors to simplify installation.
Plug all the wires from the computer case into the mConnectors and then plug the
mConnectors into the mainboard.

Impontant

» On the connectors coming from the case, pins marked by small triangles are positive
wires. Please use the diagrams above and the writing on the mConnectors to
determine correct connector orientation and placement.

» The majority of the computer case’s front panel connectors will primarily be plugged
into JFP1.
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USB 2.0 Expansion Connectors: JUSB2, JUSB3

This connector is designed for connecting high-speed USB peripherals such as USB
HDDs, digital cameras, MP3 players, printers, modems, and many others.

l * The MB layout in this figure is for reference only.

USB 2.0 Bracket (optional)

The JUSB3 (red mark) connector supports MSI's new SuperCharger technology
which provides quicker USB charging of your cellular phone or other USB-powered
devices. To enable this feature, please install the MSI SuperCharger application on
your computer. When the SuperCharger application is turned on, the JUSB3 connector
will convert data channels to extra power channels to quickly charge your connected
device. Please note that when the SuperCharger application is turned on, data
transmission and synchronization over the JUSB3 connector will not function. To enable
the JUSB3 connector to function as a normal USB 2.0 connector, please turn off the
SuperCharger application. When the computer is in stand-by or hibernation mode (S3/
S4/ S5) SuperCharger mode will automatically be enabled.

» Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

» Please only connect one device per USB port to ensure stable charging.

» SuperCharger Technology is only available on select MSI mainboard models. Please
refer to the MSI website to check if your mainboard has SuperCharger technology.

 ForiPad, JUSB3 (red mark) can still charge iPad in S3, S4, S5 state.
» We recommend that don’t disconnect the device when you charge it in S1 state.
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USB 3.0 Expansion Connector: JUSB1

The USB 3.0 port is backwards compatible with USB 2.0 devices. It supports data
transfer rates up to 5Gbits/s (SuperSpeed).

l * The MB layout in this figure is for reference only.

USB 3.0 Bracket (optional)

* Note that the VCC and GND pins must be connected correctly to avoid possible
damage.

» To use a USB 3.0 device, you must connect the device to a USB 3.0 port through an
optional USB 3.0 compliant cable.

IEEE1394 Expansion Connector: J1394_1

This connector allows you to connect an IEEE 1394 device via an optional IEEE 1394
expansion bracket.

l * The MB layout in this figure is for reference only.

1394 Bracket (optional)
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Chassis Intrusion Connector: JCI1
This connector connects to the chassis intrusion switch cable. If the computer case is
opened, the chassis intrusion mechanism will be activated. The system will record this
intrusion and a warning message will flash on screen. To clear the warning, you must
enter the BIOS utility and clear the record.

N
)
o‘zo&

Guide.

Front Panel Audio Connector: JAUD1

This connector allows you to connect the front audio panel located on your computer
case. This connector is compliant with the Intel® Front Panel 1/0O Connectivity Design
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Voice Genie Connector: JDLED3 (optional)
This connector is used to link to the voice control module (optional). Please refer to its
user guide for more details and usages.

MultiConnect Panel Connector: JTURBO1 (optional)

This connector is used to connect an optional front panel for controling the OC Genie and
some additional functions. Please refer to its user guide for more details and usages.

\%
0
0
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Voltage Check Point Lite

These voltage checkpoint are used to measure the current system voltages. A multi-
meter (not included) will be required to check voltages. To check the voltage, set the
voltmeter switch to “DC”, put the positive lead (red) on the postivtive point of the voltage
source point and the negative lead (black) on the GND (ground) point. The following
table describes the voltage check points.

O——— PcH_1P1V

[3——— DDR.CID
O—— DbRAB
O—— CPU_SA
! CPU_IO
[3——— CPU_CORE

o o B8

S BeeSE St mmns O GND

Point Description

PCH_1P1V PCH 1.1 voltage. The PCH voltage is the voltage supplied to
the Platform Controller Hub.

DDR_C/D Memory channel C and D voltage. The DDR memory voltage
is the voltage supplied to the DDR memory modules on the
mainboard. Lower memory timings may require higher voltages
to maintain system stability.

DDR_A/B Memory channel A and B voltage. Refer to DDR_C/D.

CPU_SA CPU system agent voltage (iMC). The CPU SA voltage is the
voltage supplied to the IMC (Integrated Memory Controller)
on the CPU. Higher overclocks may require a higher CPU SA
voltage to maintain stability.

CPU_IO CPU 10 voltage (Uncore). The CPU 10O voltage is the voltage
supplied to the Uncore on the CPU. Higher overclocks may
require a higher CPU 10 voltage to maintain stability.

CPU_CORE CPU core voltage. The CPU core voltage is the voltage supplied
to the CPU core. Higher overclocks may require higher CPU
core voltages to maintain stability.

GND Ground
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Buttons

The mainboard has numerous on-board buttons to control various functions. This
section will explain how to change your mainboard’s functions through the use of these
on-board buttons.

OC Genie Button: OC Genie

This button is used to automatically overclock the system. Press this button once
while the system is off to enable OC Genie. The button will lock remain depressed
until it is pushed again to disable OC Genie. On the next boot, the OC Genie utility will
automatically overclock the CPU settings to optimal performance values. To disable
OC Genie, power off the system and press the OC Genie button again. The button will
depress and the CPU configuration settings will return to normal values.

Impoertant
+ Please install DDR3 1333 or faster memory and equip a better heatsink/cooler to use
the OC Genie function.

» We do not guarantee the OC Genie overclocking range or the damages/risks caused
by overclocking behavior.

* Itis possible to disable the OC Genie function in the BIOS setup. Please refer to the
BIOS section of the manual for instructions on how to turn off OC Genie from the
BIOS.

» The usage of OC Genie is at the user’s own risk. Overclocking is never guaranteed
by MSI.

» To ensure successfully OC Genie usage, MSI components are recommended.
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Power Button: POWER1

This button is use to turn-on and turn-off the system. Press the button once to turn-on
or turn-off the system.

Direct OC Buttons: Plus, Minus
These buttons are used to increase or decrease the Base clock frequency. Pressing
the Plus/ Minus button once will increase/ decrease the Base clock frequency when the

system is in regular operation state.

Plus button Minus button
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Jumpers
Clear CMOS Jumper: JBAT1

There is CMOS RAM onboard that is external powered from a battery located on the
mainboard to save system configuration data. With the CMOS RAM, the system can
automatically boot into the operating system (OS) every time it is turned on. If you want
to clear the system configuration, set the jumpers to clear the CMOS RAM.

1 1

Keep Data Clear Data

Impontant

You can clear the CMOS RAM by shorting this jumper while the system is off. Afterwards,
open the jumper . Do not clear the CMOS RAM while the system is on because it will
damage the mainboard.

Low Temperature Booting Jumpers: JCOLD1, JCOLD2

These jumpers are used for liquid nitrogen cooling system to boot at an extreme low
temperature. Try to set one or both jumpers to Enabled to increase the boot success
rate.

g
El (=]
Disabled Enabled

Impoenrtant

Users will try extreme low temperature overclocking at their own risks. The overclocking
results will vary according to the CPU version.
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Switch

Multi BIOS Switch: MULTI_BIOS_SWITCH

This mainboard has two independent BIOS ROMs (Labeled A and B, default BIOS
ROM is A). If one is crashed, you can shift to the other for booting by sliding the switch.
In addition, these two BIOS ROMs do not have the Auto Recovery feature, you need to
maintain or update the BIOS version by yourself.

BIOS recovery using the M-flash utility:

1. Ensure that the system is switched off.

2. Boot up the system with the operational BIOS ROM by switching the Multi-BIOS
switch.

3. Enter the BIOS setup — Utilities -~ M-Flash -~ Save BIOS to storage and then save
the file to a bootable USB pen drive (root folder).

4. Switch back to the BIOS ROM that needs to be recovered.

5. Choose “Select one file to update BIOS” and recover the BIOS ROM with the file
saved in the USB pen drive.

Impoerntant

Do not use the BIOS switch when system is booting up.
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LED Status Indicators

( cPusA PHASEQ ’
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DDR_PHASE 5 CHD_DIMM_WARNING

I
F ﬂ
DrMOS_ALARM

CHB_DIMM_WARNING
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CPU_PHASE

These LEDs will change according to CPU loading. The higher the power phase number,
the more reliable the power flow to the processor.

CPU_SA_PHASE

These LEDs indicate the current CPU System Agent power phase mode.

CPU_IO_PHASE
These LEDs indicate the current CPU I/O power phase mode.

DrMOS_ALARM
This LED will light when DrMOS overheat.

DDR_PHASE

These LEDs indicate the current memory power phase mode.

HDD_LED

This LED will flash whenever there's a disk activity.

CHB/ CHD_DIMM_WARNING

These LEDs will light when the installed memories in channel B (DIMM3/ DIMM4) and
channel D (DIMM7/ DIMMB8) do not meet the mainboard design.
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Debug LED Panel

Please refer to the table below to get more information about the Debug LED

message.
Post Status
02,07 Power on CPU Initialization
03,08 Power on North Bridge Initialization
04,09 Power on South Bridge Initialization
0B Power on Cache Initialization

11~14,32~36,56~5A

Early CPU Initialization

15~18,37~3A

Early North Bridge Initialization

19~1C,3B~3E

Early South Bridge Initialization

1D~2F,31,3F~4E,50~55

Early Memory Initialization

63~67,D0 Late CPU Initialization
69~6F,D1 Late North Bridge Initialization
70~77,D2 Late South Bridge Initialization
92~96,B5,D4 PCI bus Initialization

97,98,99,B2,D5~D7

Console Output/Input devices/Console initialization and
Load Option ROM (VGA, RAID, parallel ports, serial

9A~A7,B4 scsl. . )

A8,A9,AB Start of Setup. BIOS setup if needed/ requested.
AD/AE Ready To Boot event/Legacy Boot event

AA Enter OS (Windows® 7 or Windows® XP).
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BIOS Setup

CLICK BIOS Il is developed by MSI that provides a graphical user interface for setting
parameters of BIOS by using the mouse and the keybord.

With the CLICK BIOS I, users can change BIOS settings, monitor CPU temperature,
select the boot device priority and view system information such as the CPU name,
DRAM capacity, the OS version and the BIOS version. Users can import and export
parameters data for backup or sharing with friends. After connecting to Internet, users
can browse the internet, check mail and live update your system.

Entering

Power on the computer and the system will start POST (Power On Self Test) process.
When the message below appears on the screen, press <DEL> key to enter Setup.

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

If the message disappears before you respond and you still wish to enter Setup, restart
the system by turning it OFF and On or pressing the RESET button. You may also
restart the system by simultaneously pressing <Ctrl>, <Alt>, and <Delete> keys.

Impoenrtant

The items under each BIOS category described in this chapter are under continuous
update for better system performance. Therefore, the description may be slightly
different from the latest BIOS and should be held for reference only.

Overview
After entering CLICK BIOS |I, the following screen is displayed.
System
Temperature m = information
monitor S7 o8:3 1 e
Temperature Boot menu
Mode
selection ®)(<e] Boot device
= priority bar
BIOS menu
selection |EIREIN[E BROWSER
Flexible, nteligent BIOS menu
UTILITIES selection
SECURITY
Menu display
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The pictures in this guide are for reference only and may vary from the product you
purchased. Please refer to the actual screens of your system for detailed information.

» Temperature monitor

This block shows the temperature of the processor and the mainboard.

» System information

This block shows the time, date, CPU name, CPU frequency, DRAM frequency, DRAM
capacity and the BIOS version.

»BIOS menu selection

These blocks are used to select menus of BIOS. The following options are available:

m SETTINGS - Use this menu to specify your settings for chipset features, boot
device.

m  OC - This menu contains items of the frequency and voltage adjustments.
Increasing the frequency can get better performance, however high frequency
and heat can cause instability, we do not recommend general users to
overclock.

ECO - This menu is related to energy-saving settings.

BROWSER - This feature is used to enter the MSI Winki web browser.
UTILITIES - This menu contains utilities for backup and update.

SECURITY - The security menu is used to keep unauthorized people from
making any changes to the settings. You can use these security features to
protect your system.

» Boot device priority bar

You can move the device icons to change the boot priority.

»Boot menu

This button is used to open a boot menu. Click the item to boot the system from the
device instantly.

> Mode selection

This feature allows you to load presets of energy saving or overclocking.

> Menu display

This area provides BIOS setting menu that allows you to change parameters.

Boot device priority bar

This bar shows the priority of the boot devices. The light icons indicate that the
devices are available.

Boot device priority

High priority » Low priority

Click and draw the icon to left or right to specify the boot priority.
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Operation

CLICK BIOS Il allows you to control BIOS settings with the mouse and the keyboard.
The following table lists and describes the hot keys and the mouse operations.

Hot key Mouse Description

<t loe> @ Select Item

Move the cursor

<Enter> :\QD Select Icon/ Field

Click/ Double-
click the left
button

<Esc> N Jump to the Exit menu or return to the previous from
. a submenu

L

Click the right

button

<+> Increase the numeric value or make changes

<-> Decrease the numeric value or make changes

<F1> General Help

<F4> CPU Specifications

<F5> Enter Memory-Z

<F6> Load optimized defaults

<F10> Save Change and Reset

<F12> Save a screenshot to a FAT/FAT32 USB drive
Sub-Menu

An arrow symbol appears to the left of certain fields
that means it contains a sub-menu. A sub-menu
contains additional options for a field parameter.
You can use arrow keys ( t{ ) or mouse to
highlight the field and press <Enter> or mouse
double left click to enter the sub-menu. If you want
to return to the previous menu, just press the <Esc > or click the right mouse button.

General Help

CLICK BIOS Il provides General Help window. You can call up the window from any
BIOS menu by simply pressing <F1> or click HELP on BIOS setting screen. The Help
window lists the appropriate keys to use and the possible selections for the highlighted
item.
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OC Menu

This menu is for advanced users who want to overclock the mainboard.

msi

Temperature

BROWSER

UTILITIES

SECURITY

* Overclocking your PC manually is only recommended for advanced users.

» Overclocking is not guaranteed, and if done improperly, can void your warranty or
severely damage your hardware.

» If you are unfamiliar with overclocking, we advise you to use OC Genie for easy
overclocking.

» Current CPU/ DRAM Frequency
These items show the current clocks of CPU and Memory speed. Read-only.

»Internal PLL Overvoltage
This item is used to adjust the PLL voltage.

» CPU Base Clock (MHz)

This item allows you to set the CPU Base clock (in MHz). You may overclock the CPU
by adjusting this value. Please note the overclocking behavior is not guaranteed.

» CPU Base Clock Ratio

It shows the CPU Base Clock ratio. Read-only.

» Adjust CPU Base Clock Ratio

This item allow you to set the CPU Base Clock ratio.

> Adjust CPU Ratio

Controls the multiplier that is used to determine internal clock speed of the processor.
This feature can only be changed if the processor supports this function.
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» Adjusted CPU Frequency
It shows the adjusted CPU frequency. Read-only.

»EIST

Enhanced Intel SpeedStep technology allows you to set the performance level of the
microprocessor whether the computer is running on battery or AC power. This field only
appears with installed CPUs that support this technology.

> Intel Turbo Boost 2.0

Enables or disables Intel Turbo Boost 2.0 which automatically boosts CPU performance
above rated specifications (when applications requests the highest performance state
of the processor).

> Direct OC Button
This item allows you to enable/disable the Direct OC buttons.

»DRAM Frequency
This item allows you to adjust the DRAM frequency. Please note the overclocking
behavior is not guaranteed.

» Extreme Memory Profile (X.M.P)
This item is used to enable/disable the Intel Extreme Memory Profile (XMP). For further
information please refer to Intel’s official website.

» Adjusted DRAM Frequency
It shows the adjusted DRAM frequency. Read-only.

> DRAM Timing Mode

Select whether DRAM timing is controlled by the SPD (Serial Presence Detect)
EEPROM on the DRAM module. Setting to [Auto] enables DRAM timings and the
following “Advanced DRAM Configuration” sub-menu to be determined by BIOS based
on the configurations on the SPD. Selecting [Link] or [Unlink] allows users to configure
the DRAM timings for each channel and the following related “Advanced DRAM
Configuration” sub-menu manually.

» Advanced DRAM Configuration
Press <Enter> to enter the sub-menu.

» Command Rate
This setting controls the DRAM command rate.

»tCL
Controls CAS latency which determines the timing delay (in clock cycles) of starting
a read command after receiving data.

»tRCD
Determines the timing of the transition from RAS (row address strobe) to CAS
(column address strobe). The less clock cycles, the faster the DRAM performance.

»tRP

Controls number of cycles for RAS (row address strobe) to be allowed to pre-charge.
Ifinsufficient time is allowed for RAS to accumulate before DRAM refresh, the DRAM
may fail to retain data. This item applies only when synchronous DRAM is installed
in the system.
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»tRAS

Determines the time RAS (row address strobe) takes to read from and write to
memory cell.

»tRFC

This setting determines the time RFC takes to read from and write to a memory
cell.

»tWR

Determines minimum time interval between end of write data burst and the start of a
pre-charge command. Allows sense amplifiers to restore data to cell.

»tWTR

Determines minimum time interval between the end of write data burst and the start
of a column-read command; allows 1/O gating to overdrive sense amplifies before
read command starts.

»tRRD

Specifies the active-to-active delay of different banks.

»tRTP

Time interval between a read and a precharge command.

»tFAW

This item is used to set the tFAW (four activate window delay) timing.

»tWCL

This item is used to set the tWCL (Write CAS Latency) timing.

»tCKE

This item is used to set the Pulse Width for DRAM module.

»tRTL

This item is used to set Round Trip Latency settings.

> tXP

Exit Power Down with DLL on to any valid command; Exit Precharge Power Down
with DLL frzon to commands not requiring a locked DLL.

==Advanced Timing Configuration==
Follwing items are used to set the read/ write timings for memory.

»tRRDR
Read-Read Different Rank, same DIMM.

»tRRDD
Read-Read Different Rank.

»tWWDR
Write-Write Different Rank, same DIMM.

»tWWDD
Write-Write Different Rank.

»tRWDRDD
Read-Write Different Ranks same or Different DIMM.
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»tWRDRDD
Write-Read Different Ranks same or Different DIMM.

»tRWSR
Read-Write Same Rank.

» Spread Spectrum
This function reduces the EMI (Electromagnetic Interference) generated by modulating
clock generator pulses.

Impentant

« If you do not have any EMI problem, leave the setting at [Disabled] for optimal system
stability and performance. But if you are plagued by EMI, select the value of Spread
Spectrum for EMI reduction.

» The greater the Spread Spectrum value is, the greater the EMI is reduced, and the
system will become less stable. For the most suitable Spread Spectrum value, please
consult your local EMI regulation.

* Remember to disable Spread Spectrum if you are overclocking because even a slight
jitter can introduce a temporary boost in clock speed which may just cause your
overclocked processor to lock up.

>V droop Control

Load line droop controls the stream of current to the CPU.

[Auto] Automatically sets values for maximum stability.

[Low VDroop] Provides less fluctuation (better for overclocking).

»CPU Core Voltage/ System Agent Voltage (SA)/ CPU I/O Voltage/ CPU PLL Voltage/

DDR CH_A/B Voltage/ DDR CH_C/D Voltage/ DDR CH_A CA Vref Voltage/ DDR CH_B

CA Vref Voltage/ DDR CH_C CA Vref Voltage/ DDR CH_D CA Vref Voltage/ DDR

CH_A DQ Vref Voltage/ DDR CH_B DQ Vref Voltage/ DDR CH_C DQ Vref Voltage/

DDR CH_D DQ Vref Voltage/ PCH 1.1 Voltage/ PCH 1.5 Voltage.

These items are used to adjust the voltage of CPU, Memory and chipset.

»Current CPU Core Voltage/ Current SA Voltage/ Current DDR CH_A/B Voltage/

Current DDR CH_C/D Voltage

These items show current CPU/ DRAM voltage. Read-only.

» Qverclocking Profiles
Press <Enter> to enter the sub-menu.

» Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Press <Enter> to enter the sub-menu.
» Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Give a name by typing in this item.
» Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Save the current overclocking settings to ROM for selected profile.

> Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Load/ Clear the stored profile settings from ROM.
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» Overclocking Profile Save
Save the current overclocking settings to USB flash disk.

» Overclocking Profile Load
Load the stored settings from USB flash disk.

» OC Retry Count

When overclocking has failed, setting this item to [3,5] will allow system to reboot
3/ 5 times with the same overclocked configuration. If overclocking has failed every
time, the system will restore the defaults.

» CPU Specifications

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu highlights all the key features of
your CPU. The information will vary by model and is read-only. You can also access this
information at any time by pressing [F4]. Press <Enter> to enter the sub-menu.

» CPU Technology Support
Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu shows the installed CPU
technologies. Read only.

»MEMORY-Z

Press <Enter> to enter the sub-menu. This sub-menu highlights all the settings and
timings of your DIMMs. This information will vary by model and is read-only. You can
also access this information at any time by pressing [F5]. Press <Enter> to enter the
sub-men

» DIMM1~4 Memory SPD
Press <Enter> to enter the sub-menu. The sub-menu displays the informations of
installed memory.

»CPU Features
Press <Enter> to enter the sub-menu.

» Hyper-Threading Technology

The processor uses Hyper-Threading technology to increase transaction rates and
reduces end-user response times. The technology treats the two cores inside the
processor as two logical processors that can execute instructions simultaneously. In
this way, the system performance is highly improved. If you disable the function, the
processor will use only one core to execute the instructions. Please disable this item
if your operating system doesn’t support HT Function, or unreliability and instability
may occur.

> Active Processor Cores

This item allows you to select the number of active processor cores.

> Limit CPUID Maximum

It is designed to limit the listed speed of the processor to older operating systems.

» Execute Disable Bit

Can prevent certain classes of malicious “buffer overflow” attacks where worms

can try to execute code to damage your system. It is recommended you keep this
enabled always.
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> Intel Virtualization Tech

Enhances virtualization and allows the system to act as multiple virtual systems. See
Intel’s official website for more information.

> Intel VT-D Tech

This item is used to enable/disable the Intel VT-D technology. For further information
please refer to Intel’s official website.

» Power Technology
This item allows you to select the Intel Dynamic Power technology mode.

» C1E Support

Enable system to reduce CPU power consumption while idle. Not all processors
support Enhanced Halt state (C1E).

» OverSpeed Protection

Monitors current CPU draw as well as power consumption; if it exceeds a certain
level, the processor automatically reduces its clock speed. For overclocking, it is
recommended this feature is disabled.

> Intel C-State

C-state is a power management state that detects when the system is idle and
lowers power consumption accordingly.

» Package C State limit

This field allows you to select a C-state mode.

> Long duration power limit (W)

This field allows you to adjust the TDP power limit for the long duration.

» Long duration maintained (s)

This field allows you to adjust the maintaining time for long duration power limit.
» Short duration power limit (W)

This field allows you to adjust the TDP power limit for the short duration.

> Primary plane turbo power limit (W)

These fields allow you to adjust the TDP limit for the primary plane turbo.

> 1/2/3/4/5/6-Core Ratio Limit
These fields show the 1/2/3/4/5/6 core ratio limit of CPU.
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Updating the BIOS with Live Update

This section tells you how to update the BIOS by using the Live Update utility before
entering Operating System. Live Update will update the BIOS automatically when
connecting to the Internet. To update the BIOS with the Live Update utility:

1. Click Live Update button m on the BIOS UTILITIES menu. (The Winki must be
installed).

LiveUpdate

=dit connections

‘can activate the connection by clicking

~ this icon, Use connection editor to add new
“and to change settings if necessary.

sl EAEAED

2. Setup the connection by click the setting button if necessary.
3. Click the next button = 0.

4. Live Update will automatically detect the version of BIOS and download the
appropriate file.

LiveUpdate.

pdate information :

Verification :

v
v
Jownload ROM file c
c

Status:

67%

Confirmation

Imporntant

Do not update the BIOS if your system is running fine.
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Software Information

Take out the Driver/Utility Disc that is included in the mainboard package, and place it
into the optical drive. The installation will auto-run, simply click the driver or utility and
follow the pop-up screen to complete the installation. The Driver/Utility Disc contains
the:

- Driver menu : It provides available drivers. Install the driver by your desire and to

activate the device.

- Utility menu : It allows you to install the available software applications.

- Service base menu : Through this menu to link the MSI officially website.

- Product info menu : It shows the newly information of MSI product.

- Security menu : It provides the useful antivirus program.

Please visit the MSI officially website to get the latest drivers and BIOS for better system
performance.

Installing Winki

BIOS BROWSER and UTILITIES request Winki, please install the "Winki" software
application from MSI Driver Disc in Windows first. And then you can access these two
features by clicking their respective buttons.

To install Winki, follow the steps below:

msi %

mainboard

CHIPSET

Pioe on B ) Exit

1. Power on your computer and enter Windows operating system.

2. Insert MSI Driver Disc into the optical drive. The setup screen will automatically
appear.

3. Click Driver tab.

4. Click OTHERS button.

5. Select Winki to start installing.

6. When finished, restart your computer.
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Spezifikationen

Prozessoren

m Die 2. Generation der Intel® Core™ i7 Prozessoren fiir Sockel LGA 2011
(Weitere CPU Informationen finden Sie unter
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Chipsatz

m |ntel® X79 Chipsatz

Speicher

= 8x DDR3 DIMMs unterstiitzen DDR3 2400*(OC)/ 2133*(OC)/ 1800*(OC)/ 1600/ 1333/
1066 DRAM (max.128GB)

m Unterstltzt Quad-Kanal-Modus, zwei DIMMs pro Kanal
(*OC = Ubertaktung, weitere Informationen zu kompatiblen Speichermodulen finden
Sie unter http://www.msi.com/service/test-report)

LAN
m Unterstltzt LAN 10/100/1000 Fast Ethernet Uber Intel® 82579

IEEE 1394

® Onboard Chip tber VIA® VT6315N

m Untersitzt 2x IEEE 1394 (1x onboard und 1x 1/O-Anschluss)
Audio

= |ntegrierter Realtek® ALC892 HD-Audiocodec

m 8-Kanal Audio-Ausgang mit Anschlusserkennung

SATA

m 2x SATA 6Gb/s (SATA1~2) Anschlisse Uber Intel®X79
m 4x SATA 3Gb/s (SATA3~6) Anschlisse Uber Intel® X79
m 2x SATA 6Gb/s (SATA7~8) Anschlisse liber ASMedia® ASM1061

RAID

= SATA1~2 unterstitzen die Intel® Rapid Storage-Technologie-Enterprise (AHCI/ RAID
0/ 1)

® SATA3~6 unterstiitzen die Intel® Rapid Storage-Technologie-Enterprise (AHCI/ RAID
0/ 1/ 5/ 10)

USB 3.0

m 2x USB 3.0 riickseitig iber NEC D720200

m 1x USB 3.0 onboard-Anschluss tiber NEC D720200
Multi-GPU

m Unterstltzt die ATI® CrossFireX™ Technologie
= Unterstitzt die NVIDIA® SLI™ Technologie
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Anschliisse & Tasten & Schalter

® Hintere Ein-/ und Ausgénge

- PS/2 Tastatur-/Mausanschluss x1
Clear CMOS Taste x1
koaxialer S/PDIF-Ausgang x1
optischer S/PDIF-Ausgang x1
IEEE 1394 Anschluss x1
USB 2.0 Anschllsse x8
- USB 3.0 Anschliisse x2
LAN Anschluss x1
- Audiobuchsen x6
® On-Board

- USB 2.0 Stiftleisten x2
USB 3.0 Stiftleiste x1
IEEE 1394 Stiftleiste x1
Audio Stiftleiste flir Gehduse Audio Ein-/ Ausgange x1
Gehausekontaktschalter x1
Ein-/ Ausschalter x1
- OC Genie Taste x1
Direct OC Tasten x2
Multi BIOS Schalter x1
MultiConnect Paneelverbinder x1 (optinoal)
Voice Genie Anschuss x1 (optional)

Steckplatze

= 3x PCle 3.0 x16-Steckplatze (PCI_E1, PCI_E4, PCI_E6)
- PCI_E1 & PCI_E4 unterstutzen die Geschwindigkeit bis zu PCle 3.0 x16
- PCI_E®6 unterstiitzen die Geschwindigkeit bis zu PCle 3.0 x8

m 2x PCle 2.0 x16-Steckplatze (PCI_E2, PCI_E5)
- PCI_E2 & PCI_ES5 unterstitzt die Geschwindigkeit bis zu PCle 2.0 x1

m 1x PCle 2.0 x1-Steckplatz

Form Faktor
m ATX (24,4 cm X 30,5 cm)

Schraubenldcher fir die Montage
m Schraubenldcher fir die Montage x9

Wenn Sie fiir Bestellungen von Zubehor Teilenummern bendtigen, finden Sie diese auf
unserer Produktseite unter http://www.msi.com/index.php
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Anschlussubersicht

JPWR2 CPU SYSFAN2
CPUFAN1 DIMM1~4 SYSFAN3 DIMM5~8
| | |
e | ol

Rilcktafel —
a
q
SYSFAN4 — O
PCI_E1 —|

g—— JTURBO1

— JPWR1

PCI_E2

B
SYSFAN1 ———F§]

9000

JPWR3

JAUD1 —{——E888 [@]E'j
I

J1394_1
Minus
Plus JFP2
POWER1 | JDLED3
OC Genie

JCOLD1, JCOLD2

— MULTI_BIOS_SWITCH
— SATA1/2

|— SATA3/ 4

— SATA5/ 6

— SATA7/8
— JCI
[ JBAT1

— JUSB2
— JUSB3
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Ubersicht der Mainboard-Anschliisse

Port-Typ Port-Name Seite

LGA2011 CPU Sockel CPU De-8

ATX 24-poliger Stromanschluss JPWR1 De-13
ATX 8-poliger Stromanschluss JPWR2 De-13
ATX 4-poliger Stromanschluss JPWR3 De-13
DDR3 Speichersteckplatze DIMM1~8 De-14
PCle 3.0 x16 Erweiterungssteckplatze PCI_E1, E4, E6 De-18
PCle 2.0 x16 Erweiterungssteckplatze PCI_E2, E5 De-18
PCle 2.0 x1 Erweiterungssteckplatz PCI_E3 De-18
SATA 6Gb/s Anschlisse SATA1,2,7,8 De-19
SATA 3Gb/s Anschliisse SATA3~6 De-19
CPU Liufteranschluss CPUFAN1 De-20
Stromanschlisse fir Lifter SYSFAN1~4 De-20
Frontpanel Anschlisse JFP1, JFP2 De-21
USB 2.0 Erweiterungsanschliisse JUSB2, JUSB3 De-22
USB 3.0 Erweiterungsanschluss JUSB1 De-23
IEEE1394 Erweiterungsanschluss J1394_1 De-23
Gehausekontaktanschluss JCI1 De-24
Audioanschluss des Frontpanels JAUD1 De-24
Voice Genie Anschluss JDLED3 De-25
MultiConnect Paneelverbinder JTURBO1 De-25
OC Genie Taste OC Genie De-27
Ein-/Ausschalter POWER1 De-28
Direct OC Tasten Plus, Minus De-28
Steckbriicke zur CMOS-L&schung JBAT1 De-29
Niedertemperatur-Boot-Steckbriicke JCOLD1, JCOLD2 De-29

Multi BIOS Schalter

MULTI_BIOS_SWITCH De-30
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Riicktafel-Ubersicht

=
=

CMOS leeren-Taste

Koaxialer

B

—|

M Qg
VHE OO

_  |IEEE 1394 LAN
Tastatur/ Maus liﬁ ZgDalig Anschluss - -
@ USB 2.0 Anschluss Uil (R0
i' 'I i' 'I i' 'I | I Line-Out CS-Qut

USB 2.0 Optischer ~ USB 2.0 USB 3.0
Anschluss S/PDIF- Anschluss Anschluss
Ausgang
» Maus/Tastatur

Die Standard PS/2® Maus/Tastatur Stecker DIN ist fiir eine PS/2® Maus/Tastatur.

» CMOS leeren-Taste

Auf dem Mainboard befindet sich ein CMOS RAM, dass durch eine zusétzliche Batterie
versorgt wird um Daten der Systemkonfiguration zu speichern. Mit diesem CMOS RAM
kann das System bei Betatigung des Netzschalters jederzeit automatisch hochgefahren
werden. Wenn Sie die Systemkonfiguration I6schen wollen, miissen Sie die Steckbriicke
fur kurze Zeit umsetzen (Clear Data). Dricken Sie die Taste zum Léschen der Daten.

» Koaxialer S/PDIF-Ausgang

Dieser S/PDIF-Ausgang (Sony & Philips Digital Interconnect Format) dient als digitale
Schnittstelle zur Audioausgabe zur den externen Lautsprechern durch ein Koaxialka-
bel.

» Optischer S/PDIF-Ausgang

Dieser S/PDIF-Ausgang (Sony & Philips Digital Interconnect Format) dient als digitale
Schnittstelle zur Audioausgabe zur den externen Lautsprechern durch ein optisches
Faserkabel.

> |[EEE 1394 Anschluss
Der IEEE 1394 Anschluss am hinteren Anschlusspanel dient zum Anschluss IEEE 1394
kompatibler Gerate.

»USB 2.0 Anschluss
Der USB 2.0 Anschluss dient zum direkten Anschluss von USB-Geraten, wie etwa Ta-
statur, Maus oder weiterer USB-kompatibler Gerate.
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»USB 3.0 Anschluss

Der USB 3.0 Anschluss ist abwartskompatibel mit USB 2.0-Geraten. Er unterstltzt
Datentransferraten bis zu 5 Gbit/s (SuperSpeed).

Um ein USB 3.0 einzusetzen, schlielen Sie es bitte mit einem USB 3.0 kompatiblen
Kabel an einen USB 3.0 Anschluss an.

>LAN

Die Standard RJ-45 Buchse dient zur Verbindung
in einem lokalen Netzwerk (LAN).

Gelb Griin/ Orange

LED Farbe LED Status Zustand
Links Gelb Aus Keine Verbindung mit dem LAN.
An (standig) Verbindung mit dem LAN.
An (blinkend) Der Computer kommuniziert mit einem anderen Rechner im LAN.
Rechts | Griin Aus Datenrate 10 MBit/s
An Datenrate 100 MBit/s
Orange | An Datenrate 1000 MBit/s

» Audioanschliisse

Diese Audioanschlisse dienen zur Verbindung mit Audiogeraten. Durch die Farben
erkennen Sie die unterschiedlichen Funktionen der Audioanschllsse.

Blau-Line-In : Der Anschluss “Line In” kann externe Audioausgabegerate auf-

nehmen.

Griin-Line-Out : An den Anschluss “Line Out” kdnnen Sie Lautsprecher oder
Kopfhorer anschlieen.

Rosa-Mikrofon : Der Anschluss “Mic” nimmt ein Mikrofon auf.
Schwarz-RS-Out : Dieser Anschluss nimmt die hinteren Surround-Lautsprecher
im 4/ 5,1/ 7,1-Kanalmodus auf.
Orange-CS-Out : Dieser Anschluss nimmt die mittleren oder Subwoofer- Laut-
sprecher im 5,1/ 7,1-Kanalmodus auf.
Grau-SS-Out : Dieser Anschluss nimmt die seitlichen Surround-Lautsprecher
im 7,1-Kanalmodus auf.
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CPU (Prozessor)

4 N
Erklérung zur LGA2011 CPU
Die Obserseite der LGA 2011

CPU hat vier Justierungen
und ein gelbes Dreieck um l l

die korrekte Ausrichtung der
CPU auf dem Motherboard
zu gewabhrleisten. Das gelbe
Dreieck des Prozessors
definiert die Position des
ersten Pins.

Justierung
Das gelbe Dreieck

des Prozessors [
enengerosion | Nu—
des ersten Pins

. /

Vichtig,

Uberhitzung

Uberhitzung beschadigt die CPU und das System nachhaltig. Stellen Sie stets eine
korrekte Funktionsweise des CPU Kiihlers sicher, um die CPU vor Uberhitzung zu
schiitzen. Uberpriifen Sie eine gleichmaBige Schicht der thermischen Paste (oder ther-
mischen Klebeandes) zwischen der CPU und dem Klihlblech anwenden, um Warme-
ableitung zu erhéhen.

CPU Wechsel
Stellen Sie vor einem Wechsel des Prozessors stets sicher, dass das Netzteil aus-
geschaltet und der Netzstecker gezogen ist, um die Unversehrtheit der CPU zu
gewaébhrleisten.

Ubertakten

Dieses Motherboard wurde so entworfen, dass es Ubertakten unterstiitzt. Stellen Sie
jedoch bitte sicher, dass die betroffenen Komponenten mit den abweichenden Einstel-
lungen wéhrend des Ubertaktens zurecht kommen. Von jedem Versuch des Betriebes
aullerhalb der Produktspezifikationen kann nur abgeraten werden. Wir tibernehmen
keinerlei Garantie fiir die Schdden und Risiken, die aus einem unzuldssigem Betrieb
oder einem Betrieb aul3erhalb der Produktspezifikation resultieren.

De-8



CPU & Kiihler Einbau

Wenn Sie die CPU einbauen, denken sie bitte daran einen CPU-Kuhler zu installieren.
Ein CPU-Kuhler ist notwendig, um eine Uberhitzung zu vermeiden und die Systemsta-
bilitdt beizubehalten. Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um die richtige CPU und
CPU-Kihler Installation zu gewabhrleisten. Ein fehlerhafter Einbau fiihrt zu Schaden an
der CPU und dem Mainboard.

1. Offnen Sie den Scharnierhebel. Sie identifizieren es daran, wie im Folgenden
gezeigt wird, mit einer Verriegelung am anderen Ende.

2. Offnen Sie den Verriegelungshebel.

Scharnierhebel

3. Entriegeln Sie die Abdeckplatte, indem Sie den Scharnierhebel nach auen bewe-
gen und selbststandig nach oben kommen lassen.

4. Driicken Sie den Verriegelungshebel (roter Kreis) nach unten und &ffnen Sie den
Hebel. Offnen Sie anschlief’end die Abdeckplatte.
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5. Positionieren Sie die CPU so, dass sie auf den Sockel passt. Die CPU muss dabei
mit der Pin_seite nach unten zeigen. Vergewissern Sie sich anhand der Justiermar-
kierungen, dass die CPU in der korrekten Position ist.

6. VerschlieRen Sie die Abdeckplatte vorsichtig und entfernen Sie die
Plastikabdeckung.

Justierung

7. Schlieen Sie nun vorsichtig den Verriegelungshebel und rasten Sie ihn ein.
8. SchlieBen Sie nun vorsichtig den Scharnierhebel und rasten Sie ihn ein.
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9. Verteilen Sie die dafiir geeignete Warmeleitpaste oder ein Warmeleitklebepad auf
der Oberseite der eingesetzten__CPU. Dies verbessert die Warmeableitung maRge-
blich und verhindert damit die Uberhitzung des Prozessors.

10. Machen Sie den CPU-Lifteranschluss auf dem Motherboard ausfindig.

Warmeleitpaste

CPUFANT1

11. Setzen Sie den Prozessorkihler auf die Kuhlerhalterung des Motherboards
und beachten Sie die Ubereinstimmung der Lifterverankerungen mit den dafir
vorgesehenen Lochern auf dem Sockel.

13. SchlieBlich verbinden Sie das
Stromkabel des CPU Liufters mit
dem Anschluss auf dem Main-
board.
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Schraubenl6cher fur die Montage

Verwenden Sie die dem Mainboard beiliegende 1/O-Platte und setzen Sie sie mit leich-
tem Druck von innen in die Aussparung des Computergehaduses ein. Zur Installation des
Mainboards in Ihnrem PC-Gehause befestigen Sie zunachst die dem Gehause beilieg-
enden Abstandhalter im Gehause. Legen Sie das Mainboard mit den Schraubendéffnun-
gen Uber den Abstandhaltern und schrauben Sie das Mainboard mit den dem Gehause
beiliegenden Schrauben fest. Die Positionen der Befestigungslécher sehen Sie in der
Zeichnung unten. Weitere Informationen erfahren Sie Uber Ihr Gehdusehandbuch.

uies yolbuebnz
ald

ane|d-O/| Jep usbunuyQ usjzue)se
-BloA 8Ip yoinp ULBY|0S SpieoquiBl

sep essnjyosuy  uabniiesyon.

0

’

Wichtig,
* Installieren Sie das Mainboard auf einer ebenen Fldche ohne Schmutz.

* Um Schéaden am Mainboard zu verhindern, vermeiden Sie jegliche Bertihrung des
Mainboards mit dem Geh&duse mit Ausnahme der Abstandhalter unter den Befesti-
gungsléchern.

« Stellen Sie sicher, dass sich keine losen metallischen Teile im Geh&duseinneren be-
finden.
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Stromversorgung
ATX 24-poliger Stromanschluss: JPWR1

Mit diesem Anschluss verbinden Sie den ATX 24-poligen Anschluss des Netzteils.
Achten Sie bei dem Verbinden des ATX 24-poligen Stromanschlusses darauf, dass
der Anschluss des Netzteils richtig auf den Anschluss an der Hauptplatine ausgerichtet
ist. Driicken Sie dann den Anschluss des Netzteils fest nach unten, um eine richtige
Verbindung zu gewahrleisten.

ATX 8-poliger Stromanschluss: JPWR2

Dieser 12V Stromanschluss wird verwendet, um die CPU mit Strom zu versorgen.

ATX 4-poliger Stromanschluss: JPWR3

Dieser Stromanschluss wird verwendet, um die Grafikkarte mit Strom zu versorgen.

Wichtig,

Stellen Sie sicher, dass diese Anschliisse mit den richtigen Anschllissen des Netzteils
verbunden werden, um einen stabilen Betrieb der Hauptplatine sicherzustellen.
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Speicher

Diese DIMM-Steckplatze nehmen Arbeitsspeichermodule auf. Die neusten Informa-
tionen Uber kompatible Bauteile finden Sie unter http://www.msi.com/service/test-
report

| DIMMT ]
| DIMM2 ]
| DIMM3 ]
l |

DIMM4

| DIMM? ]
| DIMMG ]
| DIMM5 ]

Bis zu Quad-Kanal-Speicher

Diese Mainboard unterstutzt bis zu vier Speicherkanale. Zwei DIMM-Steckplatze
stehen Ein-Kanal zur Verfligung. Die Speichermodule kénnen Daten mit vier Daten-
bus Kanale gleichzeitig senden und empfangen, um die Systemleistung zu verbessern.
Ausfuhrlichere Informationen entnehmen Sie bitte den folgenden Tabellen.

Definierte Kanalliste
Kanal DIMM Steckplatz
Kanal A DIMM1, DIMM2
Kanal B DIMM3, DIMM4
Kanal C DIMMS5, DIMM6
Kanal D DIMM?7, DIMM8

* DDR3 und DDR2 kénnen nicht untereinander getauscht werden und der Standard
DDRS3 ist nicht abwértskompatibel. Installieren Sie DDR3 Speichermodule stets in
DDR3 DIMM Slots.

* Um einen sicheren Systemstart zu gewéhrleisten, bestiicken Sie immer DIMM1 zu-
erst.

» Aufgrund der Chipsatzressourcennutzung wird nur eine Systemdichte bis 127+ GB
(nicht volle 128 GB) erkannt, wenn jeder DIMM Slot mit einem 16GB Speichermodul
besetzt wird.
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Vorgehensweise beim Einbau von Speicher Modulen

1.

Offnen Sie den DIMM-Steckplatz, indem Sie die Befestigungsclips zur Seite klap-
pen. Stecken Sie das Speichermodul senkrecht in den DIMM-Steckplatz ein. Das
Speichermodul hat eine Kerbe an der Unterseite, so dass es nur in einer Richtung
eingesetzt werden kann.

Driicken Sie die Speichermodule tief in den DIMM-Steckplatz hinein. Der Kunstst-

offbligel an jedem Ende des DIMM-Steckplatzes schnappt automatisch ein wobei
ein deutliches Klicken, die korrekte Arretierung bestatigt.

Prifen Sie von Hand, ob das Arbeitsspeichermodul von den seitlichen Bugeln am
DIMM-Steckplatz richtig gehalten wird.

Spannung
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Hinweise zu Populationsregeln fur Multi-Kanal-Speicher
Dual-Kanal-Modus
Die installierten DIMMs .
(2 Speichermodule) Abbildung
[ DMmMt | [ DIMMT [ DIMMT
[ DIMM2 | [ DIMM2 | [ DIMMZ |
DIMM1, DIMM3 | DIMM3 DIMM3 DIMM3
oder DIMM4 DIMM4 DIMM4
DIMM1, DIMM5
oder DIMM8 DIMM8 DIMM8
DIMM1, DIMM7 DIMM7 DIMM7 . bimwm7
[ DIMM6 | [ DIMM6 | [ DIMM6 |
[ DIMMS | oqer INNNNDIVIVISINNN oer [ DIMMS |
Triple-Kachel-Modus
Die installierten DIMMs .
(3 Speichermodule) Abbildung
. DIMmt. © DIMM1T [ DIMM1
[ DMMZ | [ DMMZ | [ DIMM2 |
DIMM1, DIMM3, DIMM5 PDviveEEs [ DIMM3 ] RIS
oder DIMM4 DIMM4 DIMM4
DIMM1, DIMM5, DIMM7
oder DIMMg DIMM8 DIMM8
DIMM1, DIMM3, DIMM7 [ bmMwm7 o [ DIMM7
[ DIMM6 | [ DIMM6 | [ DIMM6 |
DIVIVSINN oo IRV oo DIMM
Die installierten DIMMs .
(6 Speichermodule) Abbildung
. DIMm1. . DIMMT . DIMM1
[ bMwm2 | | DMM2 | DIVM2
DIMM1, DIMM2, DIMM3, _ _ m}
DIMM4, DIMM5, DIMM6
. DIMm4 | DIMM4
oder
DIMM?1, DIMM2, DIMMS, [ OvVE | IEEDNVEEEN  EEDVVER
DIIM3, DIMI7, DIMMS DIV . omMw7 DIMM7
oder EEDVVEREE [ OVVE | ESIVSEN
DIMM1, DIMM2, DIMM5,
DIMME, DIMM?7, DIMM8 DIVIVSIN oger [ DIMM5 | o [NDIMVISINNN
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Quad-Kanal-Modus

Die installierten DIMMs

(4 Speichermodule) Abbildung

M
DIMM1, DIMMS,

DIMMS, DIMM7

Ll

Die installierten DIMMs

) Abbildun
(8 Speichermodule) 9
. Dbvmt
. bmm2
DIMM1, DIMM2, . DivMms
DIMM3, DIMMA4, . Dvm4
DIMMS5, DIMMS,
DIMM?, DIMM8 . Divms
. DivMm7
| DvMMe
. DvMms

Wichtig,

+ Stellen Sie im Multi-Kanal-Modus (Dual-/ Triple-/ Quad-Kanal-Modus) bitte sicher,
dass Sie Module des gleichen Typs und identischer Speicherdichte in den DIMM
Slots unterschiedlicher Kanéle verwenden. fiir jeden Kanal muss die SCHWARZ-
DIMM-Steckplatz ZUERST installiert werden.

* Um einen sicheren Systemstart zu gewéhrleisten, bestlicken Sie immer DIMM1 zu-
erst.
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Erweiterungssteckplatze

Dieses Motherboard enthalt zahlreiche Schnittstellen fir Erweiterungskarten, wie dis-
krete Grafik-oder Soundkarten.
PCle (Peripheral Component Interconnect Express) Steckplatz

Der PCle Steckplatz unterstlitzt PCle-Erweiterungskarten.

PCle 3.0 x16-Steckplatz

PCle 2.0 x16-Steckplatz

PCle 2.0 x1-Steckplatz

Achten Sie darauf, dass Sie den Strom abschalten und das Netzkabel aus der Steck-
dose herausziehen, bevor Sie eine Erweiterungskarte installieren oder entfernen. Lesen
Sie bitte auch die Dokumentation der Erweiterungskarte , um notwendige zusétzliche
Hardware oder Software-Anderungen zu (iberpriifen.

Grafikkarte-Installation Tabelle
Die folgende Tabelle zeigt die Installationsregeln fur Grafikkarten.

Symbol ®: Installieren Sie die Grafikkarten in den PCle-Steckplatze.
Symbol @: Schlieen Sie den Monitor an der Grafikkarte.

PCI_E1 PCI_E4 PCI_E6
1-Wege Grafikkarte [ JO)
[ J©) [
2-Wege Grafikkarten
([ ] [ JO
3-Wege Grafikkarten (] [ ] [ JO)

Nur die Grafikkarte mit dem Symbol e zeigen POST-Meldung, wenn Sie Ihren Computer
starten.
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Interne Anschllisse

SATA Anschluss: SATA1~8

Dieser Anschluss basiert auf der Hochgeschwindigkeitsschnittstelle Serial ATA (SATA).
Pro Anschluss kann ein Serial ATA Gerat angeschlossen werden. Zu Serial ATA
Geraten gehoren Festplatten (HDD), SSD Festplatten (SSD) und optische Laufwerke
(CD-/DVD-/Blu-Ray-Laufwerke).

SATA1~2 (6Gb/s, lber Intel® X79)
SATA3~6 (3Gb/s, lber Intel® X79)
SATA7~8 (6Gb/s, liber ASM1061)

wichtia

» Viele Serial ATA Geréte bendtigen eine zuséatzliche Stromversorgung (ber das PC-
Netzteil. Dazu gehdren Festplatten (SSD und HDD), und optische Laufwerke (CD-
/DVD-/ Blu-Ray). Weitere Informationen bietet das entsprechende Handbuch des
Laufwerks.

* Meist muiissen Serial-ATA Geréte im Gehéduse verschraubt werden. Informationen
dazu finden Sie im Gehduse- oder Geradtehandbuch.

* Knicken Sie das Serial ATA Kabel nicht in einem 90° Winkel. Datenverlust kénnte
die Folge sein.

» SATA-Kabel haben identische Stecker an beiden Enden. Es wird empfohlen den
flachen Stecker auf dem Mainboard einstecken.
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MS-7760 Mainboard

Stromanschlisse fir Lifter: CPUFAN1,SYSFAN1~4

Die Anschliisse unterstiitzen aktive Systemlifter mit +12V. Ist lhr Mainboard mit ei-
nem Chipsatz zur Uberwachung der Systemhardware versehen, dann brauchen Sie
einen speziellen Lufter mit Geschwindigkeitsregelung, um die Vorteile der Steuerung
des CPU Lufters zu nutzen. Vergessen Sie nicht, alle Systemliftern anzuschlieRen.
Einige Systemliftern kénnen nicht an dem Mainboard verbinden und wird stattdessen
mit die Stromversorgung direkt verbinden. Ein Systemllfter kann an jede verfligbaren
Steckdose des Systemliifters angeschlossen werden.
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CPUFAN1/ SYSFAN1/
SYSFAN2

SYSFAN3~4

 Informieren Sie sich vor dem Kiihlerkauf (ber die empfohlenen CPU-Kiihler des
Prozessorherstellers auf dessen website.

+ Die CPUFAN1-, SYSFAN1- und SYSFANZ2-Anschliisse unterstiitzen die Smart Fan
Liiftersteuerung. Das Utility Control Center Il kann installiert werden, um die Liifterge-
schwindigkeit in Abhédngigkeit von der CPU- und System-Temperatur zu steuern.

» Fir den Fall, dass nicht gentigend Liifteranschliisse auf dem Mainboard zur Verfi-
gung stehen, kénnen weitere Llifter mittels Adapter direkt am Netzteil angeschlossen
werden.

» Stellen Sie vor dem ersten Systemstart sicher, dass sich keine Kabel in den Lliftern
verfangen kénnen.
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Frontpanel Anschliisse: JFP1, JFP2

Diese Anschlisse sind fiir das Frontpanel. Sie dienen zum Anschluss der Schalter und
LEDs des Frontpanels. JFP1 erfillt die Anforderungen des “Intel® Front Panel I/O Con-
nectivity Design Guide”. Bei der Installation des Frontpanel-Anschlisse, nutzen Sie
bitte das beiliegende mConnectors um die Installation zu vereinfachen. Schlieken Sie
alle Kabel aus dem PC-Gehause in die mConnectors und stecken Sie das mConnec-
tors in dem Mainboard.

* Anden Anschliissen aus dem Gehéuse sind die positiven Kabel an den Pins, die mit
kleinen Dreiecken markiert sind erkennbar. Bitte verwenden Sie das Diagramm oben
und die Bezeichnungen auf den mConnectors um die korrekte Positionierung und
Platzierung festzustellen.

» Die meisten Anschliisse in der Frontplatte des PC-Gehéuse soll vor allem in JFP1
gesteckt werden.
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USB 2.0 Erweiterungsanschlisse: JUSB2, JUSB3

Dieser Anschluss eignet sich flr die Verbindung der Hochgeschwindigkeits- USB- Pe-
ripheriegerate, wie z.B. USB Festplattenlaufwerke, Digitalkameras, MP3-Player, Druck-
er, Modems und dhnliches.

* Das MB-Layout dieser Abbildung dient lediglich
lllustrationszwecken.

USB 2.0 Slotblech (optional)

Der JUSB3 (rote Markierung) Anschluss unterstiitzt die neue Super-Charger-Technolo-
gie von MSI, die besonders schnelles Laden lhres Mobiltelefones oder anderer Gerate
mit dem USB-Anschluss bietet. Um dieses Feature zu aktivieren, installieren Sie bitte
die MSI SuperCharger Anwendung auf Ihrem Computer. Sobald die SuperCharger
Anwendung aktiviert ist, wird der JUSB3 Anschluss die Daten-Kanale als zusatzliche
Energiekanale freisetzen, um die angeschlossenen Gerate besonders schnell aufzu-
laden. Bitte beachten Sie, dass, wenn die Super-Charger Anwendung aktiviert ist, die
Datenuibertragung und Synchronisation tber den JUSB3 Anschluss nicht funktioniert.
Um den JUSB3 Anschluss wie einen normalen USB-2.0-Anschluss zu nuten, schalten
Sie bitte die SuperCharger Anwendung aus. Wenn der Computer im Stand-by-oder
Ruhezustand-Modus (S3 / S4 / S5) ist, wird der Super-Charger-Modus automatisch
aktiviert.

Wichtig

* Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND (Erdlei-
tung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu Schiden
kommen.

* Bitte verbinden Sie nur ein Gerat einmal pro USB-Port fiir den stabilen Ladevor-
gang.

» Die Super-Charger Technologie ist nur fiir ausgewéhlte MSI Motherboard-Modelle
verfiigbar. Priifen Sie bitte anhand der MSI Webseite ob |hr Mainboard die Super-
Charger Technologie untersttitzt.

» Das iPad kann auch im S3-, S4- und S5-Status lber den JUSB3 (rote Markierung)
geladen werden.

» Es wird empfohlen, das zu ladende gerdt im S1 Modus nicht zu entfernen wéhrend
es geladen wird.
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USB 3.0 Erweiterungsanschluss: JUSB1

Der USB 3.0 Anschluss ist abwartskompatibel mit USB 2.0-Geraten. Unterstiitzt Daten-
transferraten bis 5 Gbit/s (SuperSpeed).

l * Das MB-Layout dieser Abbildung dient lediglich
lllustrationszwecken.

USB 3.0 Slotblech (optional)

Vichtig,

* Bitte beachten Sie, dass Sie die mit VCC (Stromfiihrende Leitung) und GND (Erdlei-
tung) bezeichneten Pins korrekt verbinden miissen, ansonsten kann es zu Schaden
kommen.

» Zur Verwendung eines USB 3.0-Gerét, miissen Sie das Gerét an einen USB 3.0 Port
liber ein optionales USB 3.0-kompatibles Kabel anschliel3en.

IEEE1394 Erweiterungsanschluss: J1394_1

Mit diesem Anschluss verbinden Sie ein optionales IEEE 1394-Slotblech, das den An-
schluss eines IEEE 1394-Gerates ermdglicht.

* Das MB-Layout dieser Abbildung dient lediglich
lllustrationszwecken.

1394 Slotblech (optional)
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Gehausekontaktanschluss: JCI1

Dieser Anschluss wird mit einem Kontaktschalter verbunden. Wenn das PC-Gehéause
geoffnet wird, aktiviert dies den Gehause-Kontaktschalter und eine Warnmeldung wird
auf dem Bildschirm angezeigt. Um die Warnmeldung zu I6schen, muss das BIOS auf-
gerufen und die Aufzeichnung geldscht werden.

N
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0
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Audioanschluss des Frontpanels: JAUD1

Dieser Anschluss ermdglicht den Anschluss von Audio Ein- und Ausgangen eines
Frontpanels. Der Anschluss entspricht den Richtlinien des “ Intel® Front Panel I/O Con-
nectivity Design Guide”.
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Voice Genie Anschluss: JDLED3 (optional)

Dieser Anschluss wird ausgenutzt, um die Sprachsteuerung (optional) anzuschlief3en.
Weitere Informationen Uber den Einsatz des Anschlusses finden Sie bitte im
Benutzerhandbuch.

MultiConnect Front-Panel Anschluss: JTURBO1 (optional)

Dieser Anschluss wird flr das optionale Frontpanel zur Steuerung des OC Genie und
einige zusatzliche Funktionen verwendet. Weitere Informationen tber den Einsatz des
Anschlusses finden Sie bitte im Benutzerhandbuch.
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Spannungsmesspunkte-Lite

Die Spannungsmesspunkte werden verwendet, um die aktuelle Systemspannung zu
messen. Ein Multimeter (nicht enthalten) wird fir die Spannungsmessung benétigt. Um
die Spannung zu prifen, stellen Sie den Schalter des Spannungsmessers auf “DC”,
setzen Sie die Plusleitung (rot) auf den positiven Punkt der Spannungsquelle und die
negative Leitung (schwarz) auf den Erdungspol (GND Masse). Die folgende Tabelle
beschreibt die Spannungsmesspunkte.

3——— PCH_1P1V

[3—— DDR.CD
O——— DbRAB
O— CPU_SA
! CPU_IO
[3——— CPU_CORE

o B

S BeeSE St mmns O GND

Punkt Beschreibung

PCH_1P1V PCH 1.1-Spannung. Die PCH Spannung ist die Spannung die
am Platform Controller Hub anliegt.

DDR_C/D Spannung des  Speicherkanals C/D. Die DDR-
Speicherspannung ist die Spannung, die bei den installierten
DDR Speichermodulen anliegt. Niedrige DDR Timings kénnen
héhere Spannungen erfordern um einen stabilen Betrieb zu
gewahrleisten.

DDR_A/B Spannung des Speicherkanals A/B. Siehe DDR_C/D.

CPU_SA CPU System Agent Spannung (iMC). Die CPU SA Spannung
ist die Spannung, die dem integrierten IMC (Speicher-Control-
ler) der CPU angelegt ist. Hohere Ubertaktungsraten kénnen
eine hohere CPU SA-Spannung erfordern um einen stabilen
Betrieb zu gewahrleisten.

CPU_IO CPU 10 Spannung (Uncore). Die CPU Eingangs-/Ausgangss-
pannung ist die Spannung, die Uncore der CPU angelegt ist.
Héhere Ubertaktungsraten kénnen eine héhere CPU 10-Span-
nung erfordern um einen stabilen Betrieb zu gewahrleisten.

CPU_CORE CPU-Kernspannung. Die CPU-Kernspannung ist die Spannung
die an den CPU-Kern geliefert wird. Hohere Ubertaktungsraten
kénnen eine hoéhere CPU-Kernspannung fir die Stabilitat
verlangen.

GND Masse
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Tasten

Das Motherboard verfligt tUber zahlreiche On-Board-Tasten, um verschiedene Funk-
tionen zu steuern. Dieser Abschnitt beschreibt, wie man die Funktionen des Mother-
boards durch den Gebrauch der Taste &ndert.

OC Genie Taste: OC Genie

Diese Taste dient zur automatischen Ubertaktung des Systems. Driicken Sie die Taste
einmal wahrend das System ausgeschaltet ist um OC Genie zu aktivieren. Die Taste
bleibt im aktivierten Modus bis sie erneut gedriickt wird. Beim nachsten Systemstart
wird OC Genie die CPU automatisch is zu den optimalen Werten Ubertakten. Um OC
Genie zu deaktivieren, driicken Sie erneut die OC Genie Taste. Die CPU Einstellungen
werden dann auf die Defaultwerte zurlickgesetzt.

« Bitte installieren Sie DDR3 1333 oder schnelleren Hauptspeicher sowie hochwertige
Kiihler wenn Sie OC Genie einsetzen.

* MSI gibt keine Garantie auf den Ubertaktungsbereich und auf eventuelle Schaden,
die durch eine Ubertaktung entstehen kénnen.

* OC Genie kann im BIOS deaktiviert werden. Der BIOS-Bereich dieses Handbuchs
gibt dariiber Auskuntt.

+ Der Einsatz von OC Genie erfolgt auf eigene Gefahr. Ubertaktungserfolge werden
von MSI nicht garantiert.

» Fdr eine erfolgreiche OC Genie Nutzung werden MSI-Komponenten empfohlen.
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Ein-/Ausschalter: POWER1
Dieser Ein-/ Ausschalter wird verwendet, um das System ein- und auszuschalten.
Driicken Sie diese Taste, um das System ein- bzw. auszuschalten.

Direct OC Tasten: Plus, Minus

Diese Tasten werden benutzt, um die Haupt-Taktfrequenz zu erhéhen oder zu verrin-
gern. Driicken Sie die Plus-/ Minus-Tasten einmal, um die Haupt-Taktfrequenz 1 MHz
zu erhéhen/ verringern, wenn das System im regelmafigen Betriebszustand ist.

Plus Taste Minus Taste
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Steckbriicken

Steckbriicke zur CMOS-Léschung: JBAT1

Der Onboard CMOS Speicher (RAM) wird durch eine externe Spannungsversorgung
durch eine Batterie auf dem Mainboard versorgt, um die Daten der Systemkonfiguration
zu speichern. Er erméglicht es dem Betriebssystem, mit jedem Einschalten automatisch
hochzufahren. Wenn Sie die Systemkonfiguration I6schen wollen, missen Sie die
Steckbriicke fir kurze Zeit umsetzen. Halten Sie sich an die Anweisungen in der Grafik,
um die Daten zu |6schen.

1 1

Daten beibehalten CMOS-Daten I6schen

Wenn das System ausgeschaltet ist, kbnnen Sie die Steckbrlicke stecken, um die Daten
im CMOS zu I6schen. Danach entfernen Sie die Steckbriicke. Versuchen Sie niemals
die Daten im CMOS zu I6schen, wenn das System eingeschaltet ist. Die Hauptplatine
kann dadurch besch&digt werden.

Niedertemperatur-Boot-Steckbriicke: JCOLD1, JCOLD2

Diese Steckbriicken sind beim Einsatz eines Flissigstickstoff-Kihlsystems zu
verwenden, um auch bei extreme niedrigen temperaturen starten zu kénnen. Falls
Sie eine besondere Kuhlung einsetzen versuchen Sie einen oder beide Jumper auf
“aktiviert” zu setzen um den Booterfolg zu gewahrleisten.

(=
(2] (=]
Deaktiviert Aktiviert

Das Ubertakten bei niedrigen Umgebungstemperaturen geschieht auf eigene Gefahr.
Ubertaktungsergebnisse variieren in Abhédngigkeit von der eingesetzten CPU.

De-29



MS-7760 Mainboard
|

Schalter

Multi BIOS Schalter: MULTI_BIOS_SWITCH

Das Mainboard besitzt zwei unabhangige BIOS ROM’s (bezeichnet als A und B,
Standard ist BIOS ROM A). Falls ein BIOS abgestiirzt ist, kdnnen Sie durch verschieben
des Schalters zum zweiten BIOS umschalten um zu starten. Die beiden BIOS ROMs
unterstiitzen keine automatische Wiederherstellungsfunktion, daher missen BIOS-
Updates manuell durchgefiihrt werden.

BIOS Wiederherstellung mit M-flash:
1. Schalten Sie das System aus.

2. Booten Sie lhr System mit dem funktionierenden BIOS, indem Sie es vorher mit
dem Multi-BIOS-Schalter auswahlen.

3. Offnen Sie im BIOS Setup — Utilities — M-Flash — Save BIOS to storage und
speichern Sie die Datei auf einem startfahigen USB-Stick (im Wurzelverzeichnis)

4. Schalten Sie per Multi-BIOS-Schalter auf den BIOS-ROM, der wiederhergestellt
werden soll.

5. Wahlen Sie “Select one file to update BIOS” und starten Sie die Wiederherstellung
des BIOS ROM mit der Datei, die auf lnrem USB.-Stick gespeichert wurde.

Verwenden Sie den BIOS-Schalter nicht wahrend eines Boot-Vorgangs.
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LED Statusanzeige

C CPU_SA_PHASEQ
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DDR_PHASE 5 CHD_DIMM_WARNING
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DrMOS_ALARM

CHB_DIMM_WARNING
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CPU_PHASE

Diese LEDs leuchten abhangig von der CPU-Last. Je héher die Phasenanzahl, desto
héher ist der Stromzufluss zum Prozessor.

CPU_SA_PHASE

Diese LEDs zeigen die aktuelle CPU System-Agent-Leistungsphasenmodus.

CPU_IO_PHASE

Diese LEDs zeigen die aktuelle CPU 1/O-Leistungsphasenmodus.

DrMOS_ALARM
Diese LED leuchtet, wenn DrMOS Uberhitzen.

DDR_PHASE

Diese LEDs zeigen die aktuellen Speicher-Leistungsphasenmodus.

HDD_LED

Diese Leuchtdiode leuchtet, wenn die Festplatte in Betrieb ist.

CHB/ CHD_DIMM_WARNING

Diese LEDs leuchten, wenn die installierten Speicher in Kanal B (DIMM3/ DIMM4) und
Kanal D (DIMM7/ DIMMS8), die nicht den Mainboard-Design nicht entsprechen.
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Debug-LED-Panel

Weitere Informationen zu den Debug-LED-Meldungen entnehmen Sie bitte der nach-

stehenden Tabelle.

Post Status

02,07 CPU-Initialisierung

03,08 Northbridge-Initialisierung
04,09 Southbridge-Initialisierung
0B Cache-Initialisierung

11~14,32~36,56~5A

Frithe CPU-Initialisierung

15~18,37~3A

Frihe Northbridge-Initialisierung

19~1C,3B~3E

Friihe Southbridge-Initialisierung

1D~2F,31,3F~4E,50~55

Friihe Speicherinitialisierung

63~67,D0 Spate CPU-Initialisierung
69~6F,D1 Spéate Northbridge-Initialisierung
70~77,D2 Spate Southbridge-Initialisierung
92~96,B5,D4 PCI-Bus-Initialisierung

97,98,99,B2,D5~D7

Konsolen E/A-Gerate/Konsoleninitialisierung und Laden
des optionalen ROM (VGA, RAID, parallele Schnittstel-
len, serielle Schnittstellen etc.)

Onboard-Gerateinitialisierung und -Erkennung (USB,

9A~AT,BA SATA, SCSI etc.)

A8.A9.AB Einrichtungsbeginn. BIOS-Einrichtung, falls erforderlich/
angefragt.

AD/AE Boot-Bereitschaftsereignis/Boot-Legacy-Ereignis

AA Betriebssystem aufrufen (Windows® 7 oder Windows®

XP).

De-33



MS-7760 Mainboard
|

BIOS Setup

CLICK BIOS II wird von MSI entwickelt, die eine grafische Benutzeroberflache der
BIOS-Einstellparameter mit Maus und Tastatur bietet.

Mit CLICK BIOS Il kénnen Benutzer die BIOS-Einstellungen andern, die CPU-Tem-
peratur Uberwachen, die Boot-reihenfolge festlegen und die Systeminformationen an-
zeigen, wie CPU-Name, DRAM Kapazitat, OS-Version und BIOS-Version. Benutzer
kénnen die Parameter-Daten exportieren und importieren, um sie zu sichern oder
mit Freunden zu teilen. Bei bestehender Internetverbindung kénnen die Benutzer im
Internet surfen, E-Mail abrufen und lhr System mit Live-Update aktualisieren.

Aufruf des BIOS Setups

Nach dem Einschalten beginnt der Computer den POST (Power On Self Test -
Selbstluberprifung nach Anschalten). Sobald die Meldung unten erscheint driicken Sie
die Taste <Entf>(<DEL>), um das Setup aufzurufen.

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu

(ENTF driicken, um das Einstellungsprogramm zu 6ffnen;
F11 driicken um das Bootmenii zu erreichen)

Wenn die Nachricht verschwindet, bevor Sie reagieren und Sie méchten immer noch
ins Setup, starten Sie das System neu, indem Sie es erst AUS- und danach wieder
ANSCHALTEN, oder die “RESET"-Taste am Gehéause betatigen. Sie kdnnen das Sys-
tem auBerdem neu starten, indem Sie gleichzeitig die Tasten <Strg>,<Alt> und <Entf>
driicken (bei manchen Tastaturen <Ctrl>,<Alt> und <Del>).

Die Meniipunkte jeder in diesem Kapitel beschriebenen BIOS Kategorie befinden sich
in permanenter Weiterentwicklung um die Systemleistung zu verbessern. Deswegen
kénnen die Beschreibungen leicht von der letzten Fassung des BIOS abweichen und
sollten demnach nur als Anhaltspunkte dienen.

De-34



Uberbilck

Nach dem Aufrufen der CLICK BIOS I, ist das eine der folgenden Anzeigen.
System-

Temperatur- Information

Boot-Menii
Auswahl des

Modus Bootgerat

Prioritatleiste

BIOS-Men- |8
PRI SETTINGS | BROWSER

BIOS-Menu-
UTILITIES Auswahl

SECURITY

Menulanzeige

Wichtig,
Die Bilder in diesem Handbuch sind nur zur Bezugnahme und kénnen von lhnem

gekauften Produkt abweichen. Flr weitere Informationen, bitte beachten Sie die
tatsédchlichen Anzeigen lhres Systems.

» Temperatur-liberwachung
Es zeigt die Temperatur des Prozessors und des Mainboards.
» System-Information
Es zeigt die Zeit, Datum, CPU-Name, CPU-Frequenz, DRAM-Frequenz, DRAM-
Kapazitat und die BIOS-Version.
»BIOS-Meni-Auswahl
Diese Menupunkte kénnen die Menis des BIOS auswahlen. Die folgenden Optionen
stehen zur Verfligung:
m SETTINGS - Mit diesem Menl kénnen Sie lhre Einstellungen fir Chipsatz,
Boot-Gerat angeben.
m  OC- Dieses Menu enthalt Optionen zu Frequenz- und Spannungsanpassungen.
Die Erhéhung der Frequenz kann eine bessere Leistung erreichen. Andererseits
kann hohe Frequenz und Warmeentwicklung Instabilitdt verursache. Daher
empfehlen wir unerfahrenen Benutzern nicht zu tbertakten.
ECO - Dieses Menu ermdglicht Energiespar-Einstellungen.
BROWSER - Mit dieser Funktion kommen starten Sie den MSI-Winki-
Webbrowser.
m  UTILITIES - Dieses Menu enthalt Utilities fur die Sicherung und
Aktualisierungen.

De-35



MS-7760 Mainboard
|

m  SECURITY - Mit Hilfe dieses Menus verhindern Sie Eingriffe nicht autorisierter
Personen. Verwenden Sie diese Sicherheitsfunktionen, um lhr System zu
schutzen.

» Bootgerat-Prioritatleiste

Sie kdnnen die Symbole verschieben, um die Boot-Prioritat andern.

> Boot-Menii

Mit dieser Taste kdnnen Sie das Boot-Meni aufrufen. Klicken Sie auf den Eintrag, um
das System von dem Gerat sofort zu starten.

> Auswahl des Modus

Mit dieser Funktion kénnen Sie Voreinstellungen des Energiesparens oder Ubertaktung
laden.

» Menlianzeige

Dieser Bereich ermdglicht die Konfiguration von BIOS Einstellungen.

Boot-Gerate Prioritatsleiste

Die Leiste zeigt die Reihenfolge der Boot-Gerate. Die Symbole zeigen die verfligbaren
Gerate.

Hohe Prioritat » Niedrigere Prioritat

Klicken Sie und ziehen Sie das Symbol nach links oder rechts, um die Boot-Prioritat
festzulegen.
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Betrieb

CLICK BIOS Il ermdglicht lhnen, die BIOS-Einstellungen mit der Maus Tastatur zu
steuern. Die folgende Tabelle listet und beschreibt die Hotkeys und Mausaktionen.

Hotkey Maus Beschreibung
<t loe> \. Auswahl eines Eintrages
Bewegen Sie
den Cursor
<Enter> i\ Auswahl eines Symbols/ Feldes
Klicken/ dop-
pelt-klicken Sie
mit der linken
Maustaste
<Esc> N Aufruf Exit MenU oder zurlick zum Hauptmeni von
l> Untermeni
Klicken Sie mit
der rechten
Maustaste
<+> Hochzahlen oder édndern eines Wertes
<-> Herunterzahlen oder andern eines Wertes
<F1> Allgemeine Hilfe
<F4> CPU-Spezifikationen
<F5> Aufruf des Memory-Z Fensters mit Details zum
Speicher
<F6> Laden der ursprunglichen Setup-Standardwerte
<F10> Speichern oder Zuriicksetzen der Anderungen
<F12> Speichern des Bildschirmfotos auf einen FAT/FAT32
USB-Laufwerk
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Untermeni

Wenn Sie an der linken Seite bestimmter Felder
ein Dreieckssymbol finden, bedeuted dies, dass
Sie Uber das entsprechende Feld ein Untermeni
mit zusatzlichen Optionen aufrufen kénnen. Durch
die Steuertasten ( t{ ) oder Maus kdnnen Sie ein
Feld hervorheben und driicken der Eingabetaste <Enter> oder doppelklicken mit der
linken Maustaste in das Untermenu gelangen. Dort kénnen Sie mit den Steuertasten
Werte eingeben und navigieren. Um in das vorherige Meni zu gelangen, driicken Sie
<Esc > oder klicken Sie die rechte Maustaste.

Allgemeine Hilfe

CLICK BIOS Il bietet allgemeine Hilfe-Fenster. Sie kénnen diese aus jedem BIOS-
Menu einfach durch Driicken der Taste <F1> oder Hilfe im BIOS-Fenster aufrufen. Die
allgemeine Hilfe listet die entsprechenden Tasten und die Auswahlméglichkeiten fir
den markierten Punkt.
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OC-Meni

In diesem Menu kénnen Benutzer das BIOS anpassen und Ubertakten. Bitte fiihren
Sie nur Anderungen durch, wenn Sie sich Uber das Ergebniss sicher sind. Sie sollten
Erfahrung beim Ubertakten haben, da Sie sonst das Mainboard oder Komponenten des
Systems beschadigen kénnen.

Temperature

SETTINGS g BROWSER

I8

UTILITIES

SECURITY

Wichtig,
+ Die Ubertaktung ist nur fiir fortgeschrittene Benutzer zu empfehlen.

+ Die Ubertaktung ist nicht gewéhrleistet. Anwendung kann zu Verlust der Garantie
oder zur Beschédigung der Hardware fiihren.

* Falls Sie sich mit der Ubertaktung nicht auskenne, empfehlen wir fiir einfaches Uber-
takten die OC-genie Funktion.

» Current CPU/ DRAM Frequency

Zeigt den derzeitigen Takt der CPU und die Geschwindigkeit des Speichers an. Nur
Anzeige - keine Anderung maglich.

> Internal PLL Overvoltage

Diese Option bietet Ihnen an, die PLL-Spannung anzupassen.

» CPU Base Clock (MHz)

Hier konnen Sie den CPU Grundtakt (in MHz Inkrementen) anpassen. Sie kénnen die
CPU ubertakten, indem Sie diesen Wert verandern. Bitte beachten Sie, dass die Uber-
taktung (und das Ergebnis) und die Stabilitét nicht gewahrleistet ist.

» CPU Base Clock Ratio

Es zeigt die CPU Grund-Taktrate. Nur Anzeige — keine Anderung méglich.
» Adjust CPU Base Clock Ratio

Hier kdnnen Sie die CPU Grund-Taktrate anpassen.

» Adjust CPU Ratio
Die Funktion steuert den Multiplikator der internen Taktfrequenz des Prozessors.
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Dieser Eintrag ist nur verfigbar, wenn der Prozessor diese Funktion unterstitzt (freier
Multiplikator).

> Adjusted CPU Frequency

Es zeigt die eingestellten Frequenz der CPU. Nur Anzeige — keine Anderung méglich.

»EIST

Die weiterentwickelte Intel SpeedStep Technologie erlaubt Ihnen, die Prozessorleis-
tung in Abhangigkeit von der Stromquelle einzustellen. Dieses Feld erscheint nur,w enn
die Funktion zur Verfligung steht.

> Intel Turbo Boost 2.0

Aktiviert oder deaktiviert Turbo Boost 2.0 um die CPU-Leistung automatisch oberhalb
der Standardtaktung zu erhéhen, wenn Applikationen zusatzliche Leistung bendtigen.
> Direct OC Button

Hier kdnnen Sie die Funktion der Direct OC-Tasten aktivieren/deaktivieren.

» DRAM Frequency

Hier kdnnen Sie die Speicherfrequenz einstellen. Bitte beachten Sie, dass die Ubertak-
tung nicht garantiert ist.

» Extreme Memory Profile (X.M.P)

Hier kdnnen Sie das Intel Extreme-Memory-Profile (X.M.P.) zu aktivieren/ deaktivieren.
Fir weitere Informationen beziehen Sie in offizielle Website des Intel.

» Adjusted DRAM Frequency

Zeigt die Speicherfrequenz an. Nur Anzeige — keine Anderung méglich.

» DRAM Timing Mode

Wahlen Sie aus, wie das DRAM-Timing durch das SPD (Serial Presence Detect) EE-
PROM des DRAM-Moduls gesteuert wird. Die Einstellung [Auto] ermdglicht die automa-
tische Erkennung der DRAM-Timings anhand der SPD Daten. Im Untermenl Advanced
DRAM Configuration kénnen die Einstellungen fiir die Module einzeln [Unlink] oder fiir
alle Module gemeinsam [Link] manuell vorgenommen werden.

» Advanced DRAM Configuration
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.
» Command Rate
Legt die DRAM Kommandorate fest.
»tCL
Hier wird die Verzégerung (CAS-Timing) in Taktzyklen eingestellt, bevor das SDRAM
einen Lesebefehl nach dessen Erhalt ausfiihrt.
»tRCD

Dies gestattet es, die Anzahl der Zyklen und der Verzdgerung einzustellen, die
zwischen den CAS und RAS Abtastsignalen liegen, die verwendet werden, wenn
der DRAM beschrieben, ausgelesen oder aufgefrischt wird. Eine hohe Geschwin-
digkeit fuhrt zu hoéherer Leistung, wahrend langsamere Geschwindigkeiten einen
stabileren Betrieb bieten.

>tRP
Legt die Anzahl der Taktzyklen fest, die das Reihenadressierungssignal (Row Ad-
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dress Strobe - RAS) fiir eine Vorbereitung bekommt. Wird dem RAS bis zur Auf-
frischung des DRAM nicht genug Zeit zum Aufbau seiner Ladung gegeben, kann der
Refresh unvollstéandig ausfallen und das DRAM Daten verlieren. Dieser Mentpunkt
ist nur relevant, wenn synchroner DRAM verwendet wird.

»tRAS

Diese Einstellung definiert die Zeit (RAS) zum Lesen und Schreiben einer Speicher-
zelle.

»tRFC

Diese Einstellung definiert die Zeit (RFC) zum Lesen und Schreiben einer Speicher-
zelle.

»tWR

Definiert minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn eines
vorgeladenen Befehls. Erlaubt die Wiederherstellung der Daten in die Zellen.
»tWTR

Definiert minimum Intervall zwischen dem Datenflussende und dem Beginn eines
Spaltenlesebefehls. Es gestattet den 1/O Ansteuerungssignalen die Datenwieder-
herstellung der Zelle vor dem Lesebefehl zu Uberschreiben.

»tRRD

Legt die Aktiv-zu-Aktiv Verzogerung fur unterschiedliche Banke fest.
»tRTP

Legt das Zeitintervall zwischen dem Lesebefehl und dem vorgeladenen Befehl fest.
»tFAW

Einstellen des tFAW -Zeitintervalls (four activate window delay).
»tWCL

Einstellen des tWCL- Zeitintervalls (Write CAS Latency).

»tCKE

Einstellen des tCKE- Zeitintervalls.

»tRTL

Einstellen des tRTL- Zeitintervalls.

> tXP

Beendet "Power Down" mit DLL-Auf und einer gliltigen Befehl. Beendet "Precharge
Power Down" with DLL-Aus, um Befehle nicht, die eine gesperrte DLL.
==Advanced Timing Configuration==

Diese folgenden Punkte werden verwendet, um die Lese-/ Schreib-Timing fiir
Speicher anzupassen.

»tRRDR

Lese-Lese Verschiedene Reihe, gleiche DIMM.

»tRRDD
Lese-Lese Verschiedene Reihe.

»tWWDR
Schreib-Schreib Verschiedene Reihe, gleiche DIMM.
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»tWWDD
Schreib-Schreib Verschiedene Reihe.

»tRWDRDD
Lese-Schreib Verschiedene Reihe, gleiche oder Verschiedene DIMM.

»tWRDRDD
Schreib-Lese Verschiedene Reihe, gleiche oder Verschiedene DIMM.

»tRWSR
Lese-Schreib gleiche Reihe.

» Spread Spectrum
Die Spread Spectrum Funktion reduziert die erzeugte elektromagnetischen Strahlung,
mittels Modulation eines Taktgeneratorimpulses.

Vichtig,

« Sollten Sie keine Probleme mit Interferenzen haben, belassen Sie es bei der Einstel-
lung [Disabled] (ausgeschaltet) , um bestmégliche Systemstabilitat und -leistung zu
gewdhrleisten. Stellt fiir sie EMI ein Problem dar, wéhlen Sie die gewiinschte Band-
breite zur Reduktion der EMI.

» Je gréBBer Spread Spectrum Wert ist, desto gré8er nimmt der EMI ab, und das Sys-
tem wird weniger stabil. Bitte befragen Sie lhren lokalen EMI Regelung zum meist
passend Spread Spectrum Wert.

» Denken Sie daran Spread Spectrum zu deaktivieren, wenn Sie (ibertakten, da sogar
eine leichte Schwankung eine voriibergehende Taktsteigerung erzeugen kann, die
gerade ausreichen mag, um lhren Uibertakteten Prozessor zum einfrieren zu brin-
gen.

»Vdroop Control

Ladelinie Droop steuert den Stromfluss an die CPU.

[Auto] Automatisch setzt Werte fiir maximale Stabilitat.

[Low VDroop] Bietet weniger Fluktuation (besser zum Ubertakten).

» CPU Core Voltage/ System Agent Voltage (SA)/ CPU I/O Voltage/ CPU PLL Voltage/

DDR CH_A/B Voltage/ DDR CH_C/D Voltage/ DDR CH_A CA Vref Voltage/ DDR CH_B

CA Vref Voltage/ DDR CH_C CA Vref Voltage/ DDR CH_D CA Vref Voltage/ DDR

CH_A DQ Vref Voltage/ DDR CH_B DQ Vref Voltage/ DDR CH_C DQ Vref Voltage/

DDR CH_D DQ Vref Voltage/ PCH 1.1 Voltage/ PCH 1.5 Voltage.

Diese Option bietet Ihnen an, die Spannung der CPU, des Speichers und des Chipsatz

anzupassen.

»Current CPU Core Voltage/ Current SA Voltage/ Current DDR CH_A/B Voltage/

Current DDR CH_C/D Voltage

Zeigt die die aktuelle Spannung der CPU/ DRAM. Nur Anzeige.

» Overclocking Profiles
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.
» Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

> Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Geben Sie einen Namen, indem Sie in diesem Artikel eintippen.
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» Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Speichern Sie die aktuelle Ubertaktungs-Einstellungen auf ROM fiir ausgewahlten
Profil.

»Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Laden / Léschen der gespeicherten Profileinstellungen von ROM.

» Overclocking Profile Save
Speichern Sie die aktuelle Ubertaktungs-Einstellungen auf USB-Flashspeicher.

» Overclocking Profile Load
Laden Sie die gespeicherten Einstellungen von USB-Flashspeicher.

» OC Retry Count

Wenn die Ubertaktung fehlschlagt, regelt diese Option wie oft das System mit den
Uibertakteten Einstellungen versucht zu starten [3/ 5]. Schiagt die Ubertaktung fehl,
wird das System mit Standard-Einstellungen gestartet.

» CPU Specifications

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das Untermend
markiert alle Einstellungen und Timings von lhren DIMMs. Diese Informationen kann
je nach Modell und ist schreibgeschiitzt. Zu diesen Informationen gelangen Sie, indem
Sie die Taste [F4] driicken. Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermenu
aufzurufen.

» CPU Technology Support
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das Unter-
menU zeigt die Technologien des verwendeten Prozessors an. Nur Anzeige.

»MEMORY-Z

Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermen aufzurufen. Das Untermenti
markiert alle Einstellungen und Timings von lhren DIMMs. Diese Informationen kann
je nach Modell und ist schreibgeschiitzt. Zu diesen Informationen gelangen Sie, indem
Sie die Taste [F5] driicken. Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni
aufzurufen.

» DIMM1~4 Memory SPD
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen. Das
Untermenii zeigt die Information des installierten Speichers an.

» CPU Features
Driicken Sie die Eingabetaste <Enter>, um das Untermeni aufzurufen.

» Hyper-Threading Technology

Der Prozessor verwendet die Technologie des Hyper-Threadings, um Verhandlung-
rate zu erhéhen und die Antwortzeiten des Benutzers zu verringern. Die Technologie
behandelt den dual-core Prozessor als zwei logische Prozessoren, die Anweisun-
gen gleichzeitig durchfiihren kdnnen. Somit, das Systemleistung wird hochver-
bessert. Wenn Sie die Funktion ausgeschaltet, verwendet der Prozessor nur einen
Kern, um die Anweisungen durchzuflhren. Bitte deaktiveren Sie die Funktion wenn
Ihr Betriebssystem nicht HT Funktion stltzt, oder Unzuverlassigkeit und Instabilitat
kénnen auftreten.

» Active Processor Cores
Hier kdnnen Sie die Zahl der aktiven Prozessorkerne auswahlen.
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> Limit CPUID Maximum
Max CPUID Value Limit kann die aufgefiihrte Geschwindigkeit des Prozessors fiir
altere Betriebssysteme begrenzen.

» Execute Disable Bit

Es kann an den Rechner gerichtete “Buffer Overflow” Angriffe verhindern, bei denen
Wiirmer, um lhr System mit Codeausfiuhrung zu beschadigen. Es wird empfohlen,
halten Sie diese stets aktiviert.

> Intel Virtualization Tech

Enhances virtualization and allows the system to act as multiple virtual systems. See
Intel’s official website for more information.

> Intel VT-D Tech

Hier kdnnen Sie die Intel Intel VT-D-Technologie aktivieren/ deaktivieren. Fir weit-
ere Informationen besuchen Sie die offizielle Intel-Website.

»Power Technology

Hier kdnnen Sie den Modus der Intel Dynamic Power Technologie auswahlen.

» C1E Support

Wahrend des Leerlaufs aktiviert die Funktion, um die Stromaufnahme zu reduzieren.
Nicht alle Prozessor unterstiitzt Enhanced Halt Stand (C1E).

» OverSpeed Protection

Die Funktion kann den aktuellen CPU Status sowie seine Leistungsaufnahme
lUberwachen. Wenn es ein bestimmtes Niveau tbersteigt, verringert der Prozessor
automatisch seine Taktrate. Wollen Sie lhre CPU Ubertakten, wird es empfohlen,
diese Funktion deaktiviert ist.

> Intel C-State

C-Zustand ist ein Power-Management-Zustand, das erkennt, wenn das System im
Leerlauf ist und den Stromverbrauch entsprechend senkt.

» Package C State limit

Hier kdnnen Sie einen C-State-Modus auswahlen.

» Long duration power limit (W)

Hier kdnnen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir einen langen Zeitraum einstellen.

» Long duration maintained (s)

Hier stellen Sie den Zeitraum (ms) fur die TDP Leistungsgrenze (W) flr einen
bestimmten Zeitraum ein.

» Short duration power limit (W)

Hier kénnen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir einen kurzen Zeitraum einstellen.

» Primary plane turbo power limit (W)

Hier kdnnen Sie die TDP Leistungsgrenze fiir die primaren Ebene Turbo einstellen.
> 1/2/3/4/5/6-Core Ratio Limit

Anzeigen der maximalen Kerne der CPU 1/2/3/4/5/6.
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Aktualisierung BIOS mit dem Live-Update

Dieser Abschnitt erklart, wie Sie das BIOS mit Hilfe des Live-Update-Programms
aktualisieren kdnnen, noch das Betriebssystem gestartet wurde. Bei einer bestehenden
Internetverbindung kann Live-Update das BIOS selbststandig aktualisieren. Um das
BIOS mit dem Live-Update-Programm zu aktualisieren, fihren Sie bitte folgende
Schritte aus:

1. Klicken Sie auf die Taste Live-Update m im Meni fur BIOS-Dienstprogramme.
(Die Winki muss installiert sein).

LiveUpdate

lit connections

U can activate the connection by clicking
this icon. Use connection editor to add new
and to change settings if necessary.

Status @ m

2. Wenn nétii, bauen Sie die Verbindung auf durch einen Klick auf die Einstellung-

Taste 0.
3. Klicken Sie auf die Taste “Weiter’ & M.

4. Live Update erkennt automatisch die BIOS-Version und laden Sie die entsprechende
Datei.

LiveUpdate.

date information :

BIOS information ;

Verification :

L& Status:

: e

Nicht aktualisieren Sie das the BIOS, wenn Ihr System gut l&uft.
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Software-Information

Die im Mainboard-Paket enthaltene Disc enthalt alle notwendigen Treiber. Um die
Installation automatisch laufen zu lassen, klicken Sie einfach den Treiber oder Utiltiy
und folgen Sie dem Pop-Up Schirm, um die Installation durchzufiihren. Der Treiberge-
brauchs-Disc enthalt:

Treiberment : Es gibt die vorhandenen Treiber. Aktivieren Sie den gewlinschten

Treiber.

- Gebrauchsmenti : Sie erlaubt Ihnen verfligbare Software-Anwendungen zu instal-
lieren.

- Service-Basismenl : Mit diesem Menl kénnen Sie offizielle Webseite des MSI
linken.

Produktinformation-Menu : Es zeigt die neu Informationen von MSI Produkt.
Sicherheits-Menu : Es bietet die nitzliche Antivirenprogramm.

Besuchen Sie bitte die offizielle Website des MSI, um die neuesten Treiber und BIOS
flir bessere System Leistung zu erhalten.

Installation von MSI Winki

Der BIOS Browser und weitere Utilities setzen eine vorherige Installation der Winki-
Software voraus. Bitte installieren Sie daher zunachst die Winki-Software von der MSI
Teriber-CD unter Windows.

Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um Winki zu installieren:

msi %

mainboard
OTHERS

CHIPSET

on - B ) EXI
1. Schalten Sie den Computer ein und starten Sie das Windows Betriebssystem.

Lengen Sie die MSI-Treiber-Disk in das optische Laufwerk ein. Der Setup-Bildschirm
erscheint automatisch.

Klicken Sie auf den Treiber-Tab.

Klicken Sie auf die Taste "OTHERS (ANDERE)".

Wahlen Sie Winki, um den Vorgang zu starten.

Wenn das Programm beendet wurde, starten Sie den Computer neu.

N

IS
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Spécifications

Processeurs Supportés

m 2eme Génération Intel® Core™ i7 Processeurs dans le socket LGA 2011
(Pour plus d'information sur le CPU, veuillez visiter
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Jeu de puces

® Puces Intel® X79

Mémoire supportée

= 8x DDR3 DIMMs supportent DDR3 2400*(OC)/ 2133*(OC)/ 1800*(OC)/ 1600/ 1333/
1066 DRAM (128GB Max)

m Supporte le mode Quatre-Canal, deux DIMMs par canal
(*OC = OverClocking, pour plus d'information sur les composants compatibles,
veuillez visiter
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN
m Supporte LAN 10/100/1000 Fast Ethernet par Intel® 82579

IEEE 1394

= Pyces intégrées par VIA® VT6315N

m Supporte 1x port IEEE 1394 (panneau arriere) et 1x connecteur IEEE 1394
Audio

m HD audio codec intégré par Realtek® ALC892

m 8-canal audio avec détection de prise

SATA

m 2x ports SATA 6Gb/s (SATA1~2) par Intel®X79
m 4x ports SATA 3Gb/s (SATA3~6) par Intel® X79
m 2x ports SATA 6Gb/s (SATA7~8) par ASMedia® ASM1061

RAID

= SATA1~2 supportent I'entreprise de Technologie Intel® Rapid Storage (AHCI/ RAID
0/ 1)

= SATA3~6 supportent I'entreprise de Technologie Intel® Rapid Storage (AHCI/ RAID
0/ 1/ 5/ 10)

USB 3.0

m 2x ports USB 3.0 10 arriére par NEC D720200

m 1x connecteur USB 3.0 intégré par NEC D720200
Multi-GPU

= Supporte la Technologie ATI® CrossFireX™
m Supporte la Technologie NVIDIA® SLI™
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Connecteurs & Boutons & Interrupteur

® Panneau arriére
- 1x port clavier/ souris PS/2
1x bouton d'effacement CMOS
1x port S/PDIF-out coaxial
1x port S/PDIF-out optique
1x port IEEE 1394
8x ports USB 2.0
2x ports USB 3.0
1x port LAN
- 6x ports audio
m Connecteurs intégrés
- 2x connecteurs USB 2.0
1x connecteur USB 3.0
1x connecteur IEEE 1394
1x connecteur audio avant
1x connecteur Chassis Intrusion
1x bouton d'alimentation
1x bouton OC Genie
2x boutons OC directs
1x interrupteur Multi BIOS
1x connecteur panneau MultiConnect (en option)
1x connecteur Voice Genie (en option)

Emplacements

m 3x emplacements PCle 3.0 x16 (PCI_E1, PCI_E4, PCI_E6)
- PCI_E1 et PCI_E4 supportent jusqu'a la vitesse PCle 3.0 x16
- PCI_E®6 supporte jusqu'a la vitesse PCle 3.0 x8
m 2x emplacements PCle 2.0 x16 (PCI_E2, PCI_E5)
- PCI_E2 et PCI_ES5 supportent jusqu'a la vitesse PCle 2.0 x1
m 1x emplacement PCle 2.0 x1

Dimension
m ATX (24.4 cm X 30.5 cm)

Trous taraudés de montage
® 9x mounting holes

Si vous désirez acheter des accessoires et vous avez besoin de numéros des pieces,
vous pouvez chercher sur notre page web et trouver les détails a notre adresse ci-
dessous

http://www.msi.com/index.php
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Guide Rapide Des Connecteurs

Panneau __|
arriere
{
a
SYSFAN4 — D
PCI_E1 =

JPWR2 CPU SYSFAN2
CPUFAN1 DIMM1~4 SYSFAN3 DIMM5~8
| | |
e | ol

g—— JTURBO1

— JPWR1

PCI_E2

B
SYSFAN1 ———F§]

9000

JPWR3

JAUD1 —{——E888 [@]E'j
I

J1394_1
Minus
Plus JFP2
POWER1 | JDLED3
OC Genie

JCOLD1, JCOLD2

— MULTI_BIOS_SWITCH
— SATA1/2

— SATA3/ 4

— SATA5/ 6

— SATA7/8
— JCI
[ JBAT1

— JUSB2
— JUSB3
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Guide référence des connecteurs

Types des ports Noms de ports Page
LGA2011 CPU Socket CPU Fr-8

Connecteur d'alimentation ATX 24-pin JPWRA1 Fr-13
Connecteur d'alimentation ATX 8-pin JPWR2 Fr-13
Connecteur d'alimentation ATX 4-pin JPWR3 Fr-13
Emplacements de mémoire DDR3 DIMM1~8 Fr-14
Emplacements d'extension PCle 3.0 x16 PCI_E1, E4, E6 Fr-18
Emplacements d'extension PCle 2.0 x16 PCI_E2, E5 Fr-18
Emplacements d'extension PCle 2.0 x1 PCI_E3 Fr-18
Connecteurs SATA 6Gb/s SATA1,2,7,8 Fr-19
Connecteurs SATA 3Gb/s SATA3~6 Fr-19
Connecteur d'alimentation du ventilateur CPU CPUFAN1 Fr-20
Connecteurs d'alimentation du ventilateur systtme SYSFAN1~4 Fr-20
Connecteurs panneau avant JFP1, JFP2 Fr-21
Connecteurs d'extension USB 2.0 JUSB2, JUSB3 Fr-22
Connecteur d'extension USB 3.0 JUSB1 Fr-23
Connecteur d'extension IEEE1394 J1394_1 Fr-23
Connecteur Chassis Intrusion JCI1 Fr-24
Connecteur audio avant JAUD1 Fr-24
Connecteur Voice Genie JDLED3 Fr-25
Connecteur du panneau MultiConnect JTURBO1 Fr-25
Bouton OC Genie OC Genie Fr-27
Bouton d'alimentation POWER1 Fr-28
Boutons OC directs Plus, Minus Fr-28
Cavalier d'effacement CMOS JBAT1 Fr-29
Cavaliers de démarrage de basse température JCOLD1, JCOLD2 Fr-29

Interrupteur Multi BIOS

MULTI_BIOS_SWITCH Fr-30
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Guide rapide du panneau arriére

Boutond'effacement
CMOS
Souris/ Clavier | ST DIF-Out LAN

coaxial  Port IEEE 1394 = - @ O
@ Port USB 2.0 Lig(néln RS-Out
i[ ]I i[ ]I i[ ]I ' I ligne-Out CS-Qut

B === =00

Port USB 2.0 S/PDIF-Out  Port USB 2.0 Port USB 3.0
optique

» Souris/Clavier
Connecteur souris/ clavier DIN de PS/2® pour une souris ou un clavier PS/2°.

» Bouton d’effacement CMOS

Il'y a un CMOS RAM intégré, qui posséde un bloc d’alimentation alimenté par une bat-
terie externe, destiné a conserver les données de configuration du systéme. Avec le
CMOS RAM, le systéme peut lancer automatiquement le systéme d’exploitation chaque
fois qu'il est allumé. Si vous souhaitez effacer la configuration du systeme, utilisez ce
bouton pour effacer les données. Appuyez le bouton pour effacer les données.

» S/PDIF-Out coaxial

Ce connecteur est utilisé pour relier I'interface S/PDIF (Sony et Philips Digital Intercon-
nect Format) de la transmission audio numérique a un haut-parleur externe via un cable
coaxial.

» S/PDIF-Out optique

Ce connecteur est utilisé pour relier I'interface S/PDIF (Sony et Philips Digital Intercon-
nect Format) de la transmission audio numérique a un haut-parleur externe via un cable
de fibre optique.

> Port IEEE 1394
Le port IEEE 1394 sur le panneau Entrée/ Sortie (1/0) fournit une connexion aux péri-
phériques compatibles IEEE 1394.

> Port USB 2.0

Le port USB 2.0 sert a brancher des périphériques USB 2.0 tels que le clavier, la souris,
ou d’autres périphériques compatibles USB 2.0.
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»Port USB 3.0
Le port USB 3.0 est rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il supporte le taux
de transfert jusqu'a 5 Gbit/s (Super-Vitesse).

Impoenrtant

Si vous voulez installer un périphérique USB 3.0, il faut utiliser une cable USB 3.0 pour
connecter au port USB 3.0.

>LAN

La prise standard RJ-45 LAN sert a la connexion Jaune =) = Vert/ Orange
au réseau local (Local Area Network (LAN)). Vous

pouvez y relier un cable de réseau.

LED Couleur | LED d'état Condition
Gauche | Jaune Eteinte La connexion au réseau LAN n’est pas établie.
Allumée (Stable) La connexion au réseau LAN est établie.

Allumée (Clignotante) | L’ordinateur communique avec un autre ordinateur sur le réseau

local LAN.
Droite Vert Eteinte Un débit de 10 Mbits/sec est sélectionné
Allumée Un débit de 100 Mbits/sec est sélectionné
Orange | Allumée Un débit de 1000 Mbits/sec est sélectionné

> Ports Audio
Ces connecteurs audio servent pour les périphériques audio. Vous pouvez différencier
leur utilisation grace a la couleur des prises audio.
m  Bleu-Ligne in : sert a connecter les périphériques de sortie audio externe.
Vert- Ligne out : est utilisé pour un haut-parleur ou un casque.
Rose- Mic : est utilisé pour un microphone.
Noir- RS-Out : Acoustique arriere en mode de canal 4/ 5.1/ 7.1.
Orange- CS-Out : Centre/ Caisson de basse en mode de canal 5.1/ 7.1.
Gris- SS-Out : Acoustique de c6té en mode de canal 7.1.
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Processeur : CPU

4 N
Introduction du LGA2011 CPU
Alasurface du CPULGA2011,

vous noterez quatre clés
d'alignement et un triangle l l

jaune servant a aligner le CPU
dans la bonne position sur la
carte mere. Le triangle jaune
corresponde a la Pin 1.

Clé d’alignement

Le triangle jaune cor-

responde a la Pin 1 °

. /

Impoerntant

Surchauffe

La surchauffe endommage sérieusement le processeur et le systeme. Assurez-vous
toujours que le systéme de refroidissement fonctionne correctement pour protéger le
processeur de la surchauffe. Assurez-vous d’appliquer une couche de pate thermique
(ou film thermique) entre le processeur et le systeme de refroidissement afin d’améliorer
la dissipation de la chaleur.

Remplacement du processeur

Lorsque vous remplacez le processeur, commencez toujours par couper I'alimentation
électrique du boitier ou par débrancher le cordon d’alimentation de la prise pour garantir
la sécurité du processeur.

Overclocking

Cette carte mere supporte I'overclocking. Néanmoins, veuillez vous assurer que vos
composants soient capables de tolérer ces configurations anormales, lors d’overclocking.
Toutefois ['utilisation au dela des spécifications constructeur n'est pas recommande.
Nous ne garantissons pas les dommages et risques causés par les utilisations non
prévues dans les spécifications du produit.
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Installation du CPU et son ventilateur

Quand vous installez le CPU, assurez-vous que le CPU soit équipé d’un ventilateur, qui
est nécessaire pour éviter la surchauffe et maintenir la stabilité. Suivez les instruction
suivantes pour installer le CPU et son ventilateur correctement. Une installation incor-
recte peut endommager votre CPU et la carte mére.

1. Soulevez le levier de charniére. Celui ci permet de verrouiller le levier actif.
2. Soulevez le levier actif.

Levier de charniére

Levier actif

3. Soulevez la plaque de charge en appuyant sur le levier de charniere.
4. Vous pouvez maintenant ouvrir totalement la plaque de charge.
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5. Alignez le CPU sur le socket CPU. Assurez-vous de tenir le CPU par le base avec
les contacts métaux vers le bas. La clé d'alignement du CPU s'aligne sur les bords
du socket CPU pour garantir une bonne correspondance.

6. Fermez la plaque de charge et enlevez le couvercle plastique de protection.

Clé d'alignement

7. Baissez le levier actif doucement et fermement et verrouillez-le au socket.
8. Baissez le levier de charniére doucement et fermement et verrouillez-le au socket.
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9. Etendez uniformément une fine couche de pate thermique (ou bande thermique sur
le haut du CPU. Cela peut aider la dissipation de chaleur et prévenir le surchauffe
du CPU.

10. Localisez le connecteur du ventilateur de CPU sur la carte mére.

Pate thermique

CPUFANT1

11. Placez le ventilateur sur la carte mere avec les fils vers le connecteur et les vis
correspondant aux trous sur le socket.

12. Servez-vous d'un tournevis pour serrer les quatre vis captifs (9 inches-pounds).

13. Finalement, attachez le cable du
ventilateur de CPU au connecteur
du ventilateur de CPU sur la carte.
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Trous Taraudés de Montage

Avant d’installer votre carte mére, il faut d’abord installer les socles de montage néce
saires sur le plateau de montage du boitier de I'ordinateur. Si la boitier de I'ordinateur
est accompagnée par un panneau Entrée/ Sortie arriére, veuillez utiliser celui ci plutét
que celui qui est fournit par défaut dans la boite de la carte mére. Le panneau Entrée/
Sortie arriére doit se fixer facilement dans la boitier sans recourir a des vis. Alignez les
socles de montage du plateau avec les trous taraudés de la carte meére et sécurisez la
carte mére avec les vis fournies avec le boitier de I'ordinateur. L'emplacement des trous
taraudés de la carte est montrée ci-dessous. Pour plus d’information, veuillez vous
référer au manuel de votre boitier ordinateur.

"aJ9llIe BI10S /89U

nesuued np snoJj se| 9aAe Jaubie.s

JusAlop ||

“Jonioq Np alalie,| SieA

2119 JUBAIOP 8110S /egauT spod seT

o

i e
Impoentant
* Installez la carte mére sur une surface plate et propre.
* Pour prévenir tous dommages a la carte mere, veillez a n’avoir aucun contact entre la
carte mere et le boitier de I'ordinateur hormis les socles de montage.

» Veuillez vous assurer qu'il n’y pas de composant en métal mis sur la carte ou dans la
boite ordinateur qui entrainerait un court circuit a la carte mére.
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Connecteurs d’alimentation
Connecteur d’alimentation ATX 24-pin : JPWR1

Ce connecteur vous permet de relier une alimentation ATX 24-pin. Pour cela, alignez
le cable d’alimentation avec le connecteur et appuyez fermement le cable dans le con-
necteur. Si ceci est bien fait, la pince sur le cable d’alimentation doit étre accrochée sur
le connecteur d’alimentation de la carte mére.

Connecteur d’alimentation du ATX 8-pin : JPWR2

Ce connecteur fournit I'alimentation de 12V au CPU.

E3L=N
TS E
ooozyoi
P
>
T
Connecteur d’alimentation du ATX 4-pin : JPWR3
Ce connecteur fournit I'alimentation a la carte graphique.
.
. v_“?é’lojb
- e
~y = o

Impoentant

Veuillez vous assurer que tous les connecteurs sont connectés aux bonnes alimenta-
tions ATX afin garantir une opération stable de la carte mere.
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Mémoire

Ces emplacements DIMM sont destinés a installer les modules de mémoire. Pour plus
d’informations sur les composants compatibles, veuillez visiter http://www.msi.com/
service/test-report

| DIMMT ]
| DIMM2 ]
| DIMM3 ]
l |

DIMM4

| DIMM? ]
| DIMMG ]
| DIMM5 ]

Jusqu'a Quatre-Canal mode

Cette carte mere supporte jusqu’a quatre canaux de mémoire. Deux emplacements
DIMM fournissent un simple canal. Les modules de mémoire peuvent transmettre et
recevoir les données avec quatre canaux de bus données simultanément pour amé-
liorer la performance du systéme. Veuillez vous référer au tableau suivant pour plus

de détails.
Liste de canal défini
Canal Emplacement DIMM
Canal A DIMM1, DIMM2
Canal B DIMM3, DIMM4
Canal C DIMM5, DIMM6
Canal D DIMM7, DIMM8
Impentant

* Les modules de mémoire DDR3 ne sont pas interchangeables par DDR2. Vous de-
vez toujours installer les modules de mémoire DDR3 dans les emplacements DDR3
DIMM.

* Insérez toujours les modules de mémoire dans DIMM1 d’abord.

» A cause du développement de la ressource des puces, le systeme ne détectera que
jusqu’a 127+ GB (non 128 GB plein) lorsque tous les emplacements DIMM sont in-
stallés avec des modules de mémoire de 16 GB.
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Installation des modules de mémoire

1.

Déverouillez 'emplacement DIMM en repoussant les pinces de montage sur le coté.
Insérez verticalement le module de mémoire dans I'emplacement DIMM. Le module
de mémoire possede une seule encoche en son centre sur le bas et ne s’adaptera
que s'il est orienté de la maniére convenable a 'emplacement DIMM.

Poussez le module de mémoire profondément dans I'emplacement DIMM. Les
pinces plastiques de chaque c6té de 'emplacement DIMM se ferment automatique-
ment lorsque le module de mémoire est correctement posé et vous entendrez un
clic.

Vérifiez manuellement si le module de mémoire a été verrouillée en place par les
pinces de 'emplacement DIMM sur les cotés.
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Conseils pour les régles de population du mode Multi-Canal
Mode Double-Canal

DIMMs installés

Diagramm
(2 modules de mémoire) lagramme

DIMM1, DIMM3
ou
DIMM1, DIMMS
ou
DIMM1, DIMM7

ik |
i
I

[ DMMS o, IS o [ DMM5 |

Mode Triple-Canal

DIMMs installés

(3 modules de mémoire) Diagramme

DIMM1, DIMM3, DIMM5
ou

DIMM1, DIMMS5, DIMM7
ou

DIMM1, DIMM3, DIMM7 DIMM7

I

ou

DIMMs installés

(6 modules de mémoire) Diagramme

DIMM1, DIMM2, DIMM3,
DIMM4, DIMMS5, DIMM6
ou
DIMM1, DIMM2, DIMM3,
DIMM4, DIMM7, DIMM8
ou

DINIMI, DIMIM2, DIMMS, INDINEN [ DVV5 |
DIMM6, DIMM7, DIMM8 ou ou

Ml e

Al
el ededd
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Mode Quatre-Canal

DIMMs installés

(4 modules de mémoire) Diagramme

M
DIMM1, DIMMS,

DIMMS, DIMM7

ikl

DIMMs installés

. Diagramme
(8 modules de mémoire) 9
. Dimm1
. Dimm2
DIMM1, DIMM2, . DvM3
DIMM3, DIMMA4, . DimMm4
DIMMS, DIMMS,
DIMM?, DIMM8 . Dimmg
. DimMm7
. DimMme
. DimMms

Impontant

» Pourassurer la stabilité du systeme au mode multi-canal (Mode Double/ Triple/ Quatre
canal), les modules de mémoire doivent étre de méme type, numéro et densité. Et
pour chaque canal, I'emplacement DIMM NOIR doit étre installé le PREMIER.

* Insérez toujours les modules de mémoire dans I'emplacement DIMM1 d'abord.
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Emplacements d’extension

Cette carte mére contient de nombreux ports pour les cartes d’extension, tels que les
cartes graphiques ou les cartes audio.

Emplacement PCle (Peripheral Component Interconnect Express)
L’emplacement PCle supporte la carte d’extension d’Interface PCle.

Emplacement PCle 3.0 x16

Emplacement PCle 2.0 x16

Emplacement PCle 2.0 x1

Lorsque vous ajoutez ou retirez une carte d’extension, assurez-vous que le PC n’est
pas relié au secteur. Lisez la documentation pour faire les configurations nécessaires
du matériel ou logiciel ajoutés.

Tableau d’installation de carte graphique
Le tableau suivant montre les régles d'installation des cartes graphiques.

Symbole ®: Installer les cartes graphiques dans les emplacements PCle.

Symbole ©: Connecter le moniteur a la carte graphique.

PCI_E1 PCI_E4 PCI_E6
Carte graphique 1-VOIE [ JO
[ J©) [ J
Cartes graphiques 2-VOIE
[ J o0
Cartes graphiques 3-VOIE [ ] [ ] [ X

Impontant

Seule la carte graphique avec le symbole e affiche le message POST lorsque vous
allumez votre ordinateur.
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Connecteurs internes
Connecteur SATA : SATA1~8

Ce connecteur est un port d’interface de SATA haut débit. Chaque connecteur peut étre
relié a un appareil SATA. Les appareils SATA sont des disques durs (HDD), lecteurs
d’état solid (SSD), et lecteurs optiques (CD/ DVD/ Blu-Ray).

SATA1~2 (6Gb/s, par Intel® X79)
SATA3~6 (3Gb/s, par Intel® X79)
SATA7~8 (6Gb/s, par ASM1061)

Important

» De nombreux périphériques SATA ont besoin d’un céble d’alimentation. Ce type de
périphériques comprend les disques durs (HDD), les lecteurs d’état solid (SSD), et
les périphériques optiques (CD / DVD / Blu-Ray). Veuillez vous référer au manuel des
périphériques pour plus d’information.

» Dans la plupart des boitiers d’ordinateur, il est necessaire de fixer les périphériques
SATA, tels que HDD, SSD, et lecteur optique, avec des vis par les fixations adéquats.
Référez-vous au manuel de votre boitier ou de votre périphérique SATA pour plus
d’instructions d’installation.

» Veuillez ne pas plier le cable de SATA a 90°. Autrement il entrainerait une perte de
données pendant la transmission.

* Les cables SATA en ont des prises identiques sur chaque cété. Néanmoins, il est
recommandé de connecter la prise plate sur la carte mére pour un gain d’espace.
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Connecteur d’alimentation du ventilateur : CPUFAN1,SYSFAN1~4

Les connecteurs d’alimentaion du ventilateur supportent les ventilateurs de type +12V.
Si la carte mére est équipée d’un moniteur du matériel de systeme intégré, vous devrez
utiliser un ventilateur spécial pourvu d’un capteur de vitesse afin de contréler le ventila-
teur de l'unité centrale. N'oubliez pas de connecter tous les ventilateurs. Certains ven-
tilateurs de systéme se connectent directement a I'alimentation au lieu de se connecter
a la carte mére. Un ventilateur de systéme peut étre relié a n'importe quel connecteur
de ventilateur systéme.

A
9
1)\4
‘\
N

o‘o

J
K

N
N
o)
Vo

CPUFAN1/ SYSFAN1/
SYSFAN2

SYSFAN3~4

Impoentant

» Veuillez vous référer au site officiel de votre processeur ou consulter votre vendeur
pour trouver ventilateurs de refroidissement CPU recommandés.

* Les connecteurs CPUFAN1, SYSFAN1 et SYSFANZ2 supportent le contréle Smart
fan avec mode linear. Vous pouvez installer I'utilitaire Control Center Il qui contrélera
automatiquement la vitesse du ventilateur selon la température actuelle du CPU et
du systeme.

» S'il n’y pas assez de ports sur la carte mére pour connecter tous les ventilateurs du
systeme, des adaptateurs sont disponibles pour connecter directement un ventilateur
a l'alimentation du boitier.

» Avant le premier démarrage, assurez-vous qu’aucune cable n‘'endommage les lames
de ventilateurs.

Fr-20



Connecteur panneau avant : JFP1, JFP2

Ces connecteurs se connectent aux interrupteurs et LEDs du panneau avant. Le JFP1
est conforme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant
Intel®. Lors d’installation des connecteurs du panneau avant, veuillez utiliser les mCon-
nectors attachés afin de vous simplifier I'installation. Connectez tous les fils du boitier
aux mConnectors et puis connectez les mConnectors a la carte mére.

Impontant

» Sur les branchements du boitiers, les broches marquées par de petits triangles sont
des fils positifs. Veuillez utiliser les diagrammes ci-dessus et I'explication de mCon-
nectors pour déterminer la bonne orientation et position des connecteurs.

» La majorité des connecteurs sur le panneau avant du boitier d’ordinateur sont con-
nectés au JFP1 a l'origine.
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Connecteurs d’extension USB 2.0 : JUSB2, JUSB3

Ce connecteur est destiné a connecter les périphériques USB de haute-vitesse tels que
lecteurs de disques durs (HDDs) USB, les appareils photo numériques, les lecteurs
MP3, les imprimantes, les modems et les appareils similaires.

* Le schéma de carte mére dans la figure n'est qu'a
titre de référence.

Support USB 2.0 (en option)

Le connecteur JUSB3 (marqué rouge) supporte la nouvelle technologie MSI Super-
Charger permettant de recharger plus rapidement votre téléphone portable ou d’autre
périphérique se rechargeant via USB. Pour activer cette fonction, il est nécessaire
d’installer I'application MSI SuperCharger sur votre ordinateur. Lorsque la application
Super-Charger est activée, le connecteur JUSB3 permettra la charge rapide. Veuillez
remarquer qu’a ce moment, la transmission et synchronisation des données du
connecteur JUSB3 seront désactivées. Pour activer a nouveau JUSB3 comme un
connecteur USB 2.0 ordinaire, veuillez éteindre I'application SuperCharger. Lorsque
I'ordinateur est au mode veille ou hibernation (S3/ S4/ S5), le mode SuperCharger peut
étre activé automatiquement.

Impentant
» Notez que les pins VCC et GND doivent étre branchées correctement afin d’éviter
tout dommage possible.

» Veuillez ne connecter qu’un seul périphérique par port USB pour assurer une charge
stable.

* La Technologie SuperCharger n’est pas disponible sur tous les modéles de carte
mere. Veuillez vous référer au site MSI pour vérifier si votre carte mére est équipé de
la techonolgie SuperCharger.

 Pour l'Pad, JUSB3 (marqué rouge) peut aussi charger I'iPad en état S3, S4, S5.

» Nous ne recommandons pas de déconnecter un périphérique lorsque vous le chargez
en état S1.
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Connecteurs d’extension USB 3.0 : JUSB1

Le port USB 3.0 est rétro-compatible avec les périphériques USB 2.0. Il supporte un
taux de transfert jusqu’'a 5 Gbit/s (Super-Vitesse).

l * Le schéma de carte mére dans la figure n’est qu'a
titre de référence.

Support USB 3.0 (en option)

» Notez que les pins de VCC et GND doivent étre branchées correctement afin d’éviter
tout dommage possible.

» Sivous voulez utiliser un périphérique USB 3.0, il faut utiliser une cable USB 3.0.

Connecteurs d’extension |IEEE1394 : J1394_1

Ce connecteur vous permet de relier un appareil IEEE 1394 via un support en option
IEEE1394.

* Le schéma de carte mére dans la figure n'est qu'a
titre de référence.

Support 1394 (en option)
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Connecteur Chassis Intrusion : JCI1

Ce connecteur permet de connecté un cable de détecteur d’ouverture du boitier.
Lorsque le boitier est ouvert, le détecteur en informera le systeme, qui affichera un
message d’alerte. Pour effacer ce message d’alerte, vous devez entrer dans le BIOS
et désactiver l'alerte.

N

N
Yo
£

Connecteur audio panneau avant : JAUD1

Ce connecteur vous permet de connecter un audio sur le panneau avant. Il est con-
forme au guide de conception de la connectivité Entrée/sortie du panneau avant Intel®.
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Connecteur Voice Genie : JDLED3 (en option)

Ce connecteur sert a relier le module Voice Genie de contréle de voix (en option).
Veuillez vous référer au guide d'utilisation pour plus de détails.

Connecteur de panneau MultiConnect : JTURBO1 (en option)

Ce connecteur sert a connecter un panneau avant en option pour contréler OC Genie
et des fonctions supplémentaires. Veuillez vous référer au guide d'utilisation pour plus
de détails.

\
&9
0 \)\b
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Point vérification de tension

Ces points vérification de tension servent a mesurer les tensions actuelles du systeme.
Il faut un multimetre (non compris) pour vérifier les tensions. Afin de mesurer la tension,
réglez l'interrupteur de voltmetre en "DC" (courant continue), mettez le fil positif (rouge)
au point positif du point source de tension et le fil négatif (noir) sur le point GND (terre).
Le tableau suivant décrit les points de vérification de tension.

O——— PcH_1P1V

[3——— DDR.CID
O—— DbRAB
O—— CPU_SA
! CPU_IO
[3——— CPU_CORE

o o B8

S BeeSE St mmns O GND

Point Description

PCH_1P1V Tension PCH 1.1. La tension PCH est celle fournie au Platform
Controller Hub.

DDR_C/D Tension Mémoire canal C et D. La tension de mémoire DDR
est celle fournie aux modules de mémoire DDR sur la carte
mére. Un bas timing mémoire exige une haute tension pour
maintenir la stabilité du systeme.

DDR_A/B Tension Mémoire canal A et B. Référez au DDR_C/D.

CPU_SA Tension agence du systeme CPU (iMC). La tension CPU SA
est celle fournie a iIMC (integrated Memory Controller) sur le
CPU. Haut overclocks exige une haute tension CPU SA pour
maintenir la stabilité du systéme.

CPU_IO Tension CPU IO (Uncore). La tension CPU 10O est celle founie
a Uncore sur le CPU. Haut overclocks exige une haute tension
CPU 10 pour maintenir la stabilité du systéme.

CPU_CORE Tension coeur CPU. La tension du coeur CPU est celle fournie
au coeur CPU. Haut overclocks exige une haute tension du
coeur CPU pour maintenir la stabilité du systém.

GND Terre
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Boutons

Cette carte mére posséde de nombreux boutons intégrés pour contréler les fonctions
variées. Cette section vous expligue comment changer la fonction de votre carte mére
avec ces boutons intégrés.

Bouton OC Genie : OC Genie

Ce bouton sert a auto-overclocker le systéme. Appuyez ce bouton une fois lorsque le
systeme est éteint pour activer OC Genie. Le bouton reste enfoncé jusqu’a ce qu'il soit
appuyé encore pour désactiver la fonction OC Genie. Lors du prochain démarrage,
I'utilitaire OC Genie overclocke automatiquement les réglages CPU aux valeurs de per-
formance optimale. Pour désactiver OC Genie, éteignez le systéme et appuyez encore
le bouton OC Genie. Le bouton n’est plus enfoncé et les réglages de configuration CPU
retournent aux valeurs par défaut.

» Veuillez installer une mémoire de DDR3 1333, ou supérieure et un dispositif de dis-
sipation de la chaleur de qualité lorsque vous utilisez la fonction OC Genie.

* Nous ne garantissons pas le cadre d’overclocking ni les dommages/ risques pouvant
étre causés par I'overclocking.

» Vous pouvez désactiver la fonction OC Genie dans les réglages du BIOS. Veuillez
vous référer a la section BIOS de ce manuel pour les instructions comment désactiver
OC Genie dans le BIOS.

» L'utilisation d’'OC Genie est a la risque de ['utilisateur. Overclocking n’est jamais ga-
ranti par MSI.

» Pour assurer la réussite d'utilisation OC Genie, les composants MSI sont recom-
mandés.
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Bouton d’alimentation : POWER1

Ce bouton sert a allumer ou éteindre le systeme. Appuyez ce bouton pour allumer ou
éteindre le systéme.

Boutons OC directs : Plus, Minus

Ces boutons servent a augmenter ou diminuer la fréquence d’horloge de base. Appuyez
sur le bouton Plus/ Minus une fois pour augmenter/ diminuer la fréquence d'horloge de
base lorsque le systeme est en état d'opération réguliére.

Bouton Plus Bouton Minus
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Cavaliers
Cavalier d’effacement CMOS : JBAT1

Il'y a un CMOS RAM intégré, qui posséde un bloc d’alimentation alimenté par une bat-
terie externe, destiné a conserver les données de configuration du systéme. Avec le
CMOS RAM, le systeme peut lancer automatiquement le systéme d’exploitation chaque
fois qu'il est allumé. Si vous souhaitez effacer la configuration du systéme, réglez le
cavalier pour effacer CMOS RAM.

1 1

Conserver les données Effacer les données

Impentant

Vous pouvez effacer le CMOS RAM en raccourcissant ce cavalier quand le systéeme est
éteint. Ensuite, ouvriez le cavalier. Evitez d’effacer le CMOS pendant que le systéeme
est allumé; cela endommagerait la carte mére.

Cavalier de démarrage de basse temperature : JCOLD1, JCOLD2

Ces cavaliers sont utilisés lors de I'utilisation de systéme de refroidissement extrémes
(Azote Liquide par ex) et servent a démarrer le systeme a une température ultra basse.
Essayez de régler un cavalier ou les deux en Activé pour augmenter le taux de réussite
du démarrage.

B

Désactivé Activé

L'utilisateur prend ses propres risques lors d'utilisation de tels systéemes de
refroidissement. Le résultat d'overclocking peut varier selon la version du CPU.
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Interrupteur
Interrupteur Multi BIOS : MULTI_BIOS_SWITCH

La carte mére est équipée de deux BIOS ROMs (étiquetés A et B, celui par défaut
est A). Si un des deux est cassé, vous pouvez régler a l'autre pour démarrage par
le glissement de l'interrupteur. En plus, ces deux BIOS ROMs ne supportent pas la
fonction Auto Récupération. Vous devriez maintenir et mettre a jour la version BIOS
par vous méme.

Restaurer le BIOS en utilisant I'utilitaire M-Flash
1. Assurez-vous que le PC est éteint.

2. Positionner le Switch BIOS afin de démarrer sur le BIOS fonctionnel, puis démarrez
le PC

3. Entrez dans le BIOS - Utilities -~ M-Flash — Save BIOS to storage et sauvegardez
le BIOS sur une clef USB bootable (a la racine).

4. Déplacez le Switch BIOS vers le BIOS a restaurer

5. Sélectionnez “Select one file to update BIOS” et choisissez le fichier sauvegardé
sur la clef USB.

Imporntant

Ne jamais déplacer le Switch BIOS lorsque le systeme démarre.
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CPU_PHASE

Ces LEDs changent selon le chargement du CPU. Plus haut est le nombre de phase
d’alimentation, plus fiable est I'alimentation vers le processeur.

CPU_SA_PHASE

Ces LEDs indiquent le mode de phase actuel d'alimentation du CPU System Agent.

CPU_IO_PHASE

Ces LEDs indiquent le mode de phase actuel d'alimentation du CPU I/O.

DrMOS_ALARM
Ce LED s'allume lorsque DrMOS est surchauffé.

DDR_PHASE

Ces LEDs indiquent le mode de phase actuel d'alimentation de la mémoire.

HDD_LED

Ce LED clignote chaque fois il y ait une activité de disque.

CHB/ CHD_DIMM_WARNING

Ces LEDs s'allument lorsque les mémoires installées dans canal B (DIMM3/ DIMM4) et
canal D (DIMM7/ DIMM8) ne correspondent pas a la carte mere.
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Debug LED Panneau

Veuillez vous référer au tableau suivant pour plus d'information sur le message Debug

LEDe.
Poste Etat
02,07 Allumer l'initialisation du CPU
03,08 Allumer l'initialisation North Bridge
04,09 Allumer l'initialisation South Bridge
0B Allumer l'initialisation Cache

11~14,32~36,56~5A

Antérieur initialisation du CPU

15~18,37~3A

Antérieur initialisation North Bridge

19~1C,3B~3E

Antérieur initialisation South Bridge

1D~2F,31,3F~4E,50~55

Antérieur initialisation de mémoire

63~67,D0 Postérieur initialisation du CPU
69~6F,D1 Postérieur initialisation North Bridge
70~77,D2 Postérieur initialisation South Bridge
92~96,B5,D4 Initialisation de PCI bus

97,98,99,B2,D5~D7

Consoler  périphériques  Sortie/Entrée  /Consoler
I'initialization et Charger Option ROM (VGA, RAID, ports
paralléles, ports sérials...... )

Initialiser et détecter les périphériques intégrés (USB/

9A~AT,BA SATA/ SCSI......)

A8.A9.AB De_mgrrer le Réglage. Réglage BIOS si nécessaire/
exige.

AD/AE E\{enement Prét a Démarrer/Evénement Legacy
Démarrer

AA Entrer OS (Windows® 7 ou Windows® XP).
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Réglage BIOS

CLICK BIOS Il est développé par MSI qui fournit une interface graphique d'utilisateur
pour régler les paramétres de BIOS a l'aide de la souris et le clavier.

Avec CLICK BIOS I, vous pouvez modifier les réglages BIOS, surveiller la température
du CPU, choisir la priorité de périphérique démarrage et voir les informations du sys-
teme tel que le nom CPU, la capacité DRAM, la version du systéme d’exploitation et du
BIOS. Vous pouvez importer et exporter les données de paramétrages pour les sauveg-
arder et les partager avec vos amis. Avec une connexion Internet, vous pouvez surfer
sur Internet, lire les mails et utiliser Live Update pour la mise a jour de votre systéme.

Entrée

Allumez l'ordinateur et le systéme lancera le processus POST (Test automatique
d’allumage). Lorsque le message ci-dessous apparait a I'écran, appuyez sur la touche
<DEL> pour entrer dans le Réglage.

Press DEL key to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu
(Appuyez DEL pour entrer dans le Menu Réglages, F11 pour entrer
dans le Menu Démarrage)

Si le message disparait avant que vous ne répondiez et que vous souhaitez encore
entrer dans Setup (Réglages), redémarrez le systéme en éteignant puis en rallumant
en appuyant sur le bouton RESET (Réinitialiser). Vous pouvez également redémarrer le
systéme en appuyant simultanément sur les touches <Ctrl>, <Alt>, et <Delete>.

Impoentant

Les menus du BIOS décrits ici sont mis a jour réguliérement. La description ci dessous
peut donc étre légérement différente et ne doit étre considérée que comme une
référence.

Vue d'ensemble
Entrer CLICK BIOS ll, il apparait I'écran suivant.

Information
Surveiller la & du systéme
température msi ug:.3 - Menu de dé-

Sélection =046 17, : Y- gL marage

du mode Barre priorité

de périphérique

P=STT démarrage
Sélection du

menu BIOS (BS3RIL[E BROWSER

Sélection de
[OANIRRNISSE| menu BIOS

SECURITY

Ecran de menu
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Imporntant
Les photos dans cette guide ne sont qu'a titre de référence et peuvent varier selon le

modéle que vous achetez. Veuillez vous référer a I'écran actuel de votre systéme pour
les informations détaillées.

» Surveiller la température

Cette partie montre la température du processeur et de la carte mére.

> Information du systéme

Cette partie montre I'heure, la date, le nom du CPU, la fréquence CPU, la fréquence
DRAM, la capacité DRAM et la version BIOS.

»BIOS menu selection

Ces bloques servent a choisir les menus BIOS. Les options suivantes disponibles :

m  SETTINGS - Utilisez ce menu pour spécifier vos réglages des fonctions des
puces et des périphériques de démarrage.

m  OC-Cemenupermetl’ajustementdesfréquencesetdestensions.L’augmentation
de la fréquence permettra de meilleures performances,néanmoins une haute
fréquence, produit plus de chaleur et pourrait entrainer une instabilité, nous
déconseillons les utilisateurs non-initiés a overclocker.

ECO - Ce menu est relié aux réglages d'économie d'énergie.

BROWSER - Cette fonction sert a entrer dans le navigateur MSI Winki.
UTILITIES - Ce menu contient les utilitaires pour la sauvegarde et la mise a
jour.

m SECURITY - Ce menu de sécurité sert a restreindre I'accés aux paramétres de
réglages du BIOS. Vous pouvez utiliser les fonctions de sécurité pour protéger
votre systéeme.

» Barre priorité de périphérique démarrage

Bougez les icones des périphériques pour changer la priorité au démarrage.

»Menu de démarrage

Ce bouton sert a ouvrir le menu de paramétrage du démarrage. Cliquez ce menu pour
démarrer le systéme du périphérique instamment.

» Sélection du mode

Cette fonction vous permet de paramétrer les modes d’économie d’énergie et
d’overclocking.

»Ecran Menu

Cette zbne fournit les réglages BIOS qui permettent de changer les parameétrages.

Barre priorité de périphérique démarrage

Cette barre montre la priorité des périphériques au démarrage. Les icdnes qui
s’allument indiquent la présence des périphériques.

Boot device priority

Haute priorité » Basse priorité

Cliquez et déplacer l'icbne a gauche ou droite pour spécifier la priorité de démarrage.
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Opération
CLICK BIOS Il vous permet de contrbler les réglages BIOS avec la souris et le clavier.
La liste ci-dessous décrit les opérations des touches raccourcis et de la souris.

Touches | Souris Description

<t loe > @ Choisir un article

Bouger le curseur

<Enter> \\@\ Choisir une icone/ un domaine

Cliquer/ Double-cliquer
le bouton gauche

<Esc> M Retourner au menu Exit ou revenir a la page
~ précédente d’un sous-menu

)

Cliquer le bouton droite

<+> Augmenter la valeur numérique ou faire un
changement

<> Diminuer la valeur numeérique ou faire un
changement

<F1> Aide générale

<F4> CPU Spécifications

<F5> Entrer dans Memory-Z

<F6> Charger les réglages optimaux par défaut

<F10> Conserver les changement et réinitialiser

<F12> Conserver une capture d'écran au lecteur USB
FAT/FAT32

Sous-Menu

Si vous avez un symbole de fleche a gauche de
certain champs, cela signifie gqu’'un sous-menu
servant a modifier d’autres options est disponible. {EMOR
Vous pouvez utiliser les fleches ( t { ) ou la souris Pl Featur
pour pour illuminer le champ puis appuyer sur
<Enter> ou double cliquer la souris pour entrer dans le sous-menu. Si vous voulez
retourner au menu précédent, appuyez <Esc > ou cliquez-droite la souris.

Aide général

CLICK BIOS II fournit la fenétre Aide générale. Vous pouvez faire apparaitre cet écran
a partir de n'importe quel menu BIOS en appuyant <F1> ou cliquant HELP a la page
de réglages BIOS. La fenétre Aide montre les touches appropriées et les sélections
possibles des menus surlignés.
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OC Menu

Ce menu est destiné aux utilisateur avancés souhaitant overclocker la carte mére.

BROWSER

UTILITIES

SECURITY

* L’Overclocking manuel du PC n’est recommandé que pour les utilisateurs avancés.

» L’Overclocking n’est pas garanti, et une mauvaise manipulation peut invalider votre
garantie et endommager sévérement votre matériel.

» Si vous n’'étes pas familier avec I'overclocking, nous recommandons d'utiliser OC
Genie pour un overclocking simplifié et plus stable.

» Current CPU/ DRAM Frequency

Ces menus montrent la fréquence du CPU et de la mémoire. Lecture uniquement.
> Internal PLL Overvoltage

Ce menu sert a ajuster la tension PLL.

» CPU Base Clock (MHz)

Cette fonction vous permet de régler I'horloge de base du CPU (en MHz). Vous
pouvez overclocker le CPU en ajustant la valeur. Veuillez noter que le comportement
d’overclocking n’est pas garanti.

» CPU Base Clock Ratio

Il montre le ratio d'horloge de base CPU. Lecture uniquement.
» Adjust CPU Base Clock Ratio

Ce menu vous permet de régler le ratio d'horloge de base CPU.

» Adjust CPU Ratio
Ce menu contréle le multiplicateur qui sert a déterminer la fréquence interne du
processeur. Il est disponible seulement quand le processeur supporte cette fonction.
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» Adjusted CPU Frequency
Il montre la fréquence ajustée du CPU. Lecture uniquement.

»EIST

L’Enhanced Intel SpeedStep Technologie vous permet de configurer le niveau de
performance du microprocesseur si I'ordinateur fonctionne sur batterie ou sur secteur.
Ce menu apparaitra si vous installez un CPU supportant la technologie speedstep.

> Intel Turbo Boost 2.0
Active ou désactive Intel Turbo Boost 2.0, permettant un surcroit de performance CPU
au-dessus des spécifications (lorsque I'application exige I'état de la performance la plus
haute du processeur).

> Direct OC Button
Ce menu vous permet d'activer/ désactiver les boutons OC directs.

»DRAM Frequency
Ce menu vous permet d'ajuster la fréquence DRAM. Veuillez noter que le comporte-
ment d'overclocking n'est pas garanti.

» Extreme Memory Profile (X.M.P)
Cet article sert a activer/ désactiver le Intel Extreme Memory Profile (XMP). Pour plus
d’information veuillez vous référer au site Internet officiel.

» Adjusted DRAM Frequency
Il montre la fréquence ajustée de la DRAM. Lecture uniquement.

> DRAM Timing Mode

Le type de timing DRAM est contrélé par TEEPROM SPD (Serial Presence Detect) du
module DRAM. La mise en [Auto] active le DRAM timings et le sousmenu suivant “Ad-
vance DRAM Configuration” est déterminé par le BIOS en fonction de la configuration
du SPD. La mise en [Link] ou [Unlink] vous permet de configurer le timings DRAM et le
sous-menu “Advance DRAM Configuration” manuellement.

» Advanced DRAM Configuration
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

» Command Rate
Ce réglage contrble le taux d’ordre DRAM.

»tCL
Il contréle la latence CAS, qui détermine le retard du timing (en cycle d’horloge)
avant que le SDRAM commence un ordre de lecture aprés I'avoir regu.

»tRCD

Cette fonction vous permet de déterminer le timing de la transition de RAS (row
address strobe) a CAS (column address strobe). Plus basse est la fréquence de
I'horloge, plus rapide est la performance de la DRAM.

»tRP

Cette fonction contrdle le nombre de cycles pour que le Row Address Strobe (RAS)
est autorisé a pré-charger. S’il n’y a pas assez de temps pour que le RAS accumule
sa charge avant le rafraichissement de la DRAM, le rafraichissement peut étre in-
complet et le DRAM peut échouer a retirer les données. Cette fonction s’applique
seulement quand le systéme utilise de la DRAM synchrone.
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»tRAS

L’article détermine le temps que le RAS prend pour lire ou écrire une cellule de
mémoire.

»tRFC

Cette fonction permet de déterminer le temps que le RFC prend pour lire ou écrire
une cellule demémoire.

»tWR

L’intervalle de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données et le
début de I'ordre de précharge. Permet aux amplificateurs sensitifs de restaurer les
données aux cellules.

»tWTR

L’intervalle de temps minimum entre la fin d’apparition d’écriture de données
et le début de l'ordre de pré-charge. Permet au pont I/O de faire sur-fonctionner
I'amplificateur sensitif avant qu’un ordre de lecture commence.

»tRRD

Spécifie le délai actif-a-actif des différentes banques.

>»tRTP

L’intervalle de temps entre un ordre de lecture et un ordre de pré-charge.
»tFAW

Ce menu sert a régler le délai FAW (délai de quatre fenétres activées).
»tWCL

Ce menu sert a régler le timing tWCL (Write CAS Latency).

»tCKE

Ce menu sert a régler Pulse Width pour le module DRAM.

»tRTL

Ce menu sert a régler Round Trip Latency.

> tXP

Exit Power Down avec DLL et un ordre validé; Exit Precharge Power Down avec
DLL frzon ordres n'exigeant pas un DLL verrouillé.

==Advanced Timing Configuration==

Les menus ci-dessous servent a régler le timings de lecture/ écriture pour la
mémoire.

»tRRDR

Lecture-Lecture Différent Cadre, méme DIMM.
»tRRDD

Lecture-Lecture Différent Cadre.

»tWWDR

Ecriture-Ecriture Différent Cadre, méme DIMM.
»tWWDD

Ecriture-Ecriture Différent Cadre.

»tRWDRDD
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Lecture-Ecriture Différent cadres pareils ou Différent DIMM.

»tWRDRDD
Ecriture-Lecture Différent Cadres pareils ou Différent DIMM.

»tRWSR
Lecture-Ecriture méme Cadre.

» Spread Spectrum
Cette fonction réduit 'EMI (Interférences Electromagnétique) causé par la modulation
de fréquence de I'horloge.

Imponrtant

» Sivous n'avez pas de probleme d’EMI, laissez I'option sur [Disable], ceci vous per-
met d’avoir une stabilité du systéme et des performances optimales. Dans le cas
contraire, choisissez Spread Spectrum pour réduire les EMI.

* Plus la valeur Spread Spectrum est importante, plus les EMI sont réduites, et le
systeme devient moins stable. Pour la valeur Spread Spectrum la plus convenable,
veuillez consulter le reglement EMI local.

* Noubliez pas de désactiver la fonction Spread Spectrum si vous étes en train
d’overclocker parce que méme une valeur faiblepeut causer un accroissement tem-
poraire de la vitesse de I’horloge qui verrouillera votre processeur overclocké.

»Vdroop Control

La charge d’affaissement de ligne du contréle de flux de donnés vers le CPU.

[Auto] Met automatiquement les valeurs pour la stabilité maximum.

[Low VDroop] Fournit moins de fluctuation (mieux pour I'overclocking).

» CPU Core Voltage/ System Agent Voltage (SA)/ CPU I/O Voltage/ CPU PLL Voltage/

DDR CH_A/B Voltage/ DDR CH_C/D Voltage/ DDR CH_A CA Vref Voltage/ DDR CH_B

CA Vref Voltage/ DDR CH_C CA Vref Voltage/ DDR CH_D CA Vref Voltage/ DDR

CH_A DQ Vref Voltage/ DDR CH_B DQ Vref Voltage/ DDR CH_C DQ Vref Voltage/

DDR CH_D DQ Vref Voltage/ PCH 1.1 Voltage/ PCH 1.5 Voltage.

Ces menus servent a ajuster la tension du CPU, de la mémoire et des puces.

»Current CPU Core Voltage/ Current SA Voltage/ Current DDR CH_A/B Voltage/
Current DDR CH_C/D Voltage
Ces menus montrent la tension actuelle du CPU/ DRAM. Lecture uniquement.

» Overclocking Profiles
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

» Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.
» Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Donner un nom et le saisir dans le ce menu.
» Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Sauvegarder vos réglages d'overclocking actuels a ROM pour profil choisi.

> Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Charger/ Effacer les réglages de profil sauvegardés dans ROM.
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» Overclocking Profile Save
Sauvegarder le profil d’overclocking actuel sur un disque flash USB.

» Overclocking Profile Load
Charger un profil d’overclocking depuis un disque flash USB.

» OC Retry Count

A I'échec de 'overclocking, la mise en [3, 5] de cet article permet au systéme de re-
démarrer 3/ 5 fois avec la méme configuration overclockée. Si I'overclocking échoue
toujours, le systéme réinstalle celle par défaut.

» CPU Specifications

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu rend toutes les
fonctions essentielles de votre CPU surbrillantes. L'information peut varier selon le
modele est n'est qu’a titre de référence. Vous pouvez aussi accéder a cette information
a tout moment en appuyant sur [F4]. Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-
menu.

» CPU Technology Support
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Le sous-menu montre les
technologies du CPU installé. Lecture uniquement.

»MEMORY-Z

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Ce sous-menu rend tous les
réglages et timings de vos DIMMs surbrillants. Cette information peut varier selon le
modeéle et n'est qu’a titre de référence. Vous pouvez aussi accéder a cette information
a tout moment en appuyant sur [F5]. Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-
menu.

» DIMM1~4 Memory SPD
Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu. Le sous-menu affiche les in-
formations de la mémoire installée.

»CPU Features

Appuyez sur <Enter> pour entrer dans le sous-menu.

» Hyper-Threading Technology

Le processeur utilise la technologie Hyper-Threading pour augmenter le taux de
transaction et réduire la réponse du dernier utilisateur. La technologie prend les
deux coeurs dans le processeur pour deux proceseurs logiques qui exécutent
les instructions simultanément. Dans ce cas-la, la performance du systéme est
considérablement augmentée. Si vous désactivez la fonction, le processeur n'utilise
qu'un seul coeur pour exécuter les instructions. Veuillez désactiver ce menu si
votre systeme d'exploitation ne supporte pas la fonction HT, ou il risque d'avoir une
instabilité.

» Active Processor Cores

Ce menu vous permet de choisir le nombre de coeurs actifs du processeur.

> Limit CPUID Maximum
Il est permet de limiter la vitesse annoncé aux systemes d’opérations anciens.

» Execute Disable Bit
Il permet de prévenir des attaques de type “buffer overflow” de certains virus ou
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worms essayant d’exécuter des codes pour endommager votre systéme. Il est re-
commandé de toutjours le garder activé.

> Intel Virtualization Tech

I améliore la virtualisation et permet au systeme de fonctionner comme de multiples
systeme virtuels. Référez-vous au site officiel pour plus d’information.

> Intel VT-D Tech

Cet fonction sert a activer/ désactiver la technologie Intel VT-D. Pour plus
d’information veuillez vous référer au site officiel d’Intel.

» Power Technology

Cette fonction vous permet de choisir le mode Intel Dynamic Power technologie.

» C1E Support

Activer cette fonction pour lire la consommation d’énergie du CPU lors de l'arrét.
Tous les processeurs ne supportent pas la fonction Enhanced Halt state (C1E).

» OverSpeed Protection

Il surveille le CPU actuel ainsi que sa consommation d'énergie. Si elle surpasse un
certain niveau, le processeur réduira automatiquement sa fréquence. Si vous voulez
overclocker votre CPU, mettez le en désactivé.

> Intel C-State

C-state est un paramétrage du management de I'alimentation qui détecte lorsque le
systéme est arréter et ainsi diminue la consommation d’alimentation.

» Package C State limit

Cette fonction vous permet de choisir un mode C-state.

> Long duration power limit (W)

Cette fonction vous permet d’ajuster la limite d’alimentation TDP pour une longue
durée.

> Long duration maintained (s)

Cette fonction vous permet d’ajuster le temps de maintien pour la limite d’alimentation
d’une longue durée.

» Short duration power limit (W)

Cette fonction vous permet d’ajuster la limite d’alimentation TDP pour une courte
durée.

> Primary plane turbo power limit (W)

Cette fonction vous permet d’ajuster la limite TDP pour le turbo primaire.

> 1/2/3/4/5/6-Core Ratio Limit
Cette fonction donne la limite du ratio des coeurs1/2/3/4/5/6 du CPU.
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Mettre a jour le BIOS avec Live Update

Cette partie vous explique comment mettre a jour le BIOS en utilisant I'utilitaire Live
Update avant d'entrer dans le systéme d'exploitation. Live Update mettra a jour le BIOS
automatiquement lorsqu'il est connecté a I'Internet. Pour mettre a jour le BIOS avec
I'utilitaire Live Update :

1. Cliquez le bouton Live Update |l sur le menu BIOS UTILITIES. (Winki doit étre
installé).

LiveUpdate

lit connections

U can activate the connection by clicking
~ | this icon. Use connection editor to add new
and to change settings if necessary.

Status:@ m

2. Réglez la connexion en cliquant le bouton s'il est besoin.

3. Cliquez le bouton suivant n

4. Live Update détecte automatiquement la version de BIOS et télécharge les dossiers
appropriés.

LiveUpdate.

=Update information ;

Verification :

Status:
67%

Impoertant

Ne mettez pas a jour votre BIOS si le systéme fonctionne bien.
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Information Logiciel

Sortez le Disc ‘Pilote/Service’, qui est inclus dans la boite de la carte mére et placez-le
dans le lecteur optique. L'installation va automatiquement se déclencher, cliquez sur
le pilote ou sur I'utilitaire et suivez les instructions a I'écran pour l'installation. Le Disc
‘Pilote/Service’ contient :
- Menu Pilote : Il montre les différents pilotes disponibles. Choisissez les pilotes que
vous souhaitez installer.

- Menu de service : Il montre les applications logicielles supportées par la carte
mere.

- Menu service de base : Connectez-vous au site Web officiel de MSI par ce menu.

Menu d’information du produit : Il montre les nouvelles informations sur le produit

MSI.

- Menu de sécurité : Il fournit la programme d’antivirus.

Veuillez consulter le site Web de MSI pour obtenir les derniers pilotes et BIOS pour une
meilleure performance du systéme.

Installer Winki

Les fonctions BIOS BROWSER et UTILITIES exigent l'installation préalable de Winki,
veuillez installer d’abord I'application “Winki” sur le disque dur sous Windows. Vous
pourrez ensuite accéder ces fonctionnalités en cliquant dans CLICK BIOS Il sur leurs
boutons respectifs.

Pour installer Winki, veuillez suivre les étapes suivantes :

msi %

mainboard

CHIPSET

1. Allumer votre ordinateur et entrer dans le systéeme d’exploitation Windows.

2. Insérez le disque ‘Pilote/Service’ dans le lecteur optique. Le menu d’installation
apparait.

3. Cliquez I'onglet Driver.

4. Cliquez le bouton OTHERS.

5. Choisissez Winki pour démarrer l'installation.

6. Lorsque l'installation est terminée, redémarrez votre ordinateur.
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XapaKkTepuCTUKM CUCTEMHOM NnaTbl

Moppepxkka npoueccopoB

® [Npoueccopsl Intel® Core™ i7 2-oii reHepaumn ans passema LGA 2011
(Cnucok nopgaepxuBaeMblx NPOLLECCOPOB MOXHO HaWTV Ha caiiTe
http://www.msi.com/service/cpu-support)

Yuncet

m |ntel®X79

MamaTtb

m 8x cnotoB DDR3 DIMM c noppepxkon mogyneri DDR3 2400*(OC)/ 2133*(OC)/
1800%(OC)/ 1600/ 1333/ 1066 DRAM (makcumanbHbii 06bem 128 I'b)

® MNogpepxka Quad-kaHanbHoro pexuma, Asa DIMM Ha kaxabivi kaHan
(*OC = OverClocking — pa3roH, [OMOMHUTENbHblE CBEAEHUSI O COBMECTUMbIX
KOMMOHEHTAaXx CM. Ha
http://www.msi.com/service/test-report)

LAN
m Mogpepxka LAN 10/100/1000 Fast Ethernet Ha ocHoBe Intel® 82579

IEEE 1394

m BcTpoeHHasa mukpocxema VIA® VT6315N

® MNogpepxka 1x nopta IEEE 1394 (3agHsas naHenb) n 1x pasbema IEEE 1394
Ayavo

® BeTpoeHHbii HD-ayanokopek ot Realtek® ALC892

® 8-KaHanbHbIV 3BYK C rMOKUM NepeHasHayeHneM pasbeMoB

SATA

m 2x pasbema SATA 6I'B/c (SATA1~2) Ha ocHoBe Intel®X79
m 4x pasbema SATA 3I'b/c (SATA3~6) Ha ocHoBe Intel® X79
m 2x pasbema SATA 6I'B/c (SATA7~8) Ha ocHoBe ASMedia® ASM1061

RAID

= SATA1~2 nogaepxusatoT Intel® Rapid Storage Technology enterprise (AHCI/ RAID
0/ 1)

= SATA3~6 nogaepxusatoT Intel® Rapid Storage Technology enterprise (AHCI/ RAID
0/ 1/ 5/ 10)

USB 3.0

m 2x nopTta BBoAa-BbiBoga USB 3.0 Ha 3agHen naHenu (Ha ocHoBe NEC D720200)
m 1x pasbem USB 3.0 Ha nnaTte (Ha ocHoBe NEC D720200)

Multi-GPU

® Moapepxka TexHonoruy ATI® CrossFireX™
® MNogpepxka TexHonoruv NVIDIA® SLI™
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Pasbembl & kHOMKKu & nepeknoyarenu

B PazbeMbl Ha 3agHel naHenu
- 1x PS/2 nopt knaBuatypbl/MbiLLn
1x kHonka Clear CMOS
1x KoakcuanbHbI Bbixod S/PDIF-out
1x onTnyeckuii Boixog S/PDIF-out
1x nopt IEEE 1394
8x noptoB USB 2.0
2x nopta USB 3.0
1x nopT LAN
- 6x ayamopasbemoB
® PazbeMbl Ha nnate
- 2x pasbema USB 2.0
1x pasbem USB 3.0
1x Pasbem IEEE 1394
1x ayavopasbem Ans nepefHer naHenu
1X pa3bem AaTunka OTKpbIBaHUS kopryca
1x kHonka Power
1x kHorka OC Genie
2x kHonku Direct OC
1x nepekntovatens Multi BIOS
1x Pasbem MultiConnect Panel (onuuoHansHo)
1x Pasbem Voice Genie (onyuoHansHo)

Cnotbl

m 3x cnota PCle 3.0 x16 (PCI_E1, PCI_E4, PCI_E6)
- PCI_E1 & PCI_E4 nopaepxwvBatoT CKOPOCTb Nepegayn aaHHbeix no wuxHe PCle 3.0
0o x16
- PCI_E6 noggepxwuBaeT cKOpoCTb nepegayum gaHHblx no wuHe PCle 3.0 go x8
m 2x cnota PCle 2.0 x16 (PCI_E2, PCI_E5)
- PCI_E2 & PCI_E5 nogaepxuBatoT CKOPOCTb Nepegayn aaHHbix no wuxHe PCle 2.0
oo x1
m 1x cnot PCle 2.0 x1

dopm-chakTop
m ATX (24.4 cm X 30.5 cm)

OTBepCTNSA NOJ YCTAHOBOYHBIE BUHTHI
B OX KpenexHbIX OTBEPCTUM

[Ina nonyyeHuns ceegeHMii 0 NPUOBPETEHNM JONOMHUTENBHBIX KOMMOHEHTOB 1 HOMEpax
AeTanen 3aigute Ha CTpaHuLy MPOAYKTa 1 BOCMOMb3YNTECh NMOUCKOM Ha Hallem Beb-
cante

http://www.msi.com/index.php
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KpaTkoe pykoBoACTBO Mo pa3bemam

Pasbembl __|
Ha 3aaHei
naHenu
{
a
SYSFAN4 — D
PCI_E1 —

JPWR2 CPU SYSFAN2
CPUFAN1 DIMM1~4 SYSFAN3 DIMM5~8
| | | |
e | ol

g—— JTURBO1

— JPWR1

PCI_E2

B
SYSFAN1 ———F§]

9000

JPWR3

JAUD1 —{——E888 [@]E'j
I

J1394_1

Minus

Plus

POWER1

OC Genie

JDLED3

JCOLD1, JCOLD2

— MULTI_BIOS_SWITCH
— SATA1/2

— SATA3/ 4

— SATA5/ 6

— SATA7/8
— JCI
[ JBAT1

— JUSB2
— JUSB3
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CnpaBo4HOe PyKOBOACTBO MO pasbemam

Tun pasbema WpeHTudpukaumoHHoe Homep
1Ms pasbemMa cTpaHuLbl

Pasbem gnsa npoueccopa LGA2011 CPU Ru-8
24-KOHTaAKTHbIN pasbem nutanns ATX JPWR1 Ru-13
8-KOHTaKTHbI pasbeM nuTtaHma ATX JPWR2 Ru-13
4-KOHTaKTHbI pasbem nuTaHns ATX JPWR3 Ru-13
Pasbembl ans mogyns namatv DDR3 DIMM1~8 Ru-14
Cnotbl pacwupenust PCle 3.0 x16 PCI_E1, E4, E6 Ru-18
CnoTbl pacwupenusi PCle 2.0 x16 PCI_E2, E5 Ru-18
Cnot pacwwmpenus PCle 2.0 x1 PCI_E3 Ru-18
Pasbembl SATA 6I6/c SATA1,2,7,8 Ru-19
Pasbembl SATA 3I6/c SATA3~6 Ru-19
Pasbem nutaHus ans BeHTunsitopa CPU CPUFAN1 Ru-20
Pasbembl nutaHns ans cucteMHblx BeHTunaTopos SYSFAN1~4 Ru-20
Pasbembl nepegHeri naHenu JFP1, JFP2 Ru-21
Pasbembl aAnsa BbIHOCHbLIX nnaHok USB 2.0 JUSB2, JUSB3 Ru-22
Pasbem ans BbIHOCHbIX nnaHok USB 3.0 JUSB1 Ru-23
Pasbem ans BbIHOCHbIX NnaHok IEEE1394 J1394_1 Ru-23
Pasbem ansa gatymka BCKpbITUSA Kopnyca JCI1 Ru-24
Ayavo pasbem nepefHert naHenm JAUD1 Ru-24
Pasbem Voice Genie JDLED3 Ru-25
Pa3sbem MultiConnect Panel JTURBO1 Ru-25
Knonka OC Genie OC Genie Ru-27
Knonka Power POWER1 Ru-28
KHonku Direct OC Plus, Minus Ru-28
Mepembiyka cbpoca CMOS JBAT1 Ru-29

Mepembliyku 3arpy3ku npu HU3kon Temnepatype  JCOLD1, JCOLD2 Ru-29

Mepekntoyatens Multi BIOS MULTI_BIOS_SWITCH Ru-30
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Pasbembl Ha 3agHen naHenu

KHorka ounctku CMOS

Mbiwwb/ KoakcuanbHbiii CeTb
KnaBmartypa S/PDIF-Out  TMopt IEEE 1394

o =
JnHen
@ MopT USB 2.0 0] | BXOZ

i' 'I i' 'I i' 'I | I Jl;;;;(o;. =Y CS-Bhixoa

H === =]0 0
0 MyrkpocpoH——SS-Bixog,
Mopt USB 2.0 Ontuyeckuii Mopt USB 2.0 MopT USB 3.0
S/PDIF-Out

RS-BbIX0OA

> PasbeM Mbllmn/knasuaTtypbl
KomBuHupoBaHHbIi pasbem DIN PS/2® ans nogknioveHns Mbllwn/KnaBuaTypbl ¢
nHTEpdeiicom PS/2°.

» KHonka Ouunctkn CMOS

Ha nnate yctaHoBneHa namsate CMOS RAM c nutaHuem oT BHewHen OaTapew,
XpaHsilWwas faHHele o KoHdwurypauum cuctembl. C nomoupto namatn CMOS RAM
onepaunoHHas cuctema (OC) aBTOMaTM4ecKu 3arpyxaeTcs Kaxabli pas npu
BKIIOYeHUN. Ecnn y Bac BO3HUKaEeT He0OX0AMMOCTb COPOCUTL KOHUIYpaLMio CUCTEMBI
(ounctutb gaHHble CMOS), BoCcnonb3ynTech 3TOM KHOMKOW. HaxmuTe ee Ans o4ncTku
OaHHbIX.

» PasbeM koakcuanbHblii S/PDIF-Out
37oT pasbem S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) ucnonbsyetca ans
nepegauu 3Byka B LcpoBOM hopmaTe Hepes KoakcuarnbHblii kaberb.

» Pasbem ontuyeckuii S/PDIF-Out
Otot pasbem S/PDIF (Sony & Philips Digital Interconnect Format) ucnonbsyetca gns
nepeaayn 3eyka B LMcpoBoM chopmaTe Yepes ONTOBONOKOHHbIN kabernb.

> Mopr IEEE 1394

BbicokockopoctHor nopT |IEEE 1394 (Ha 3agHen naHenu) npegHasHayeH Aans
obmeHa uMdpoBor MHMOPMAaLNENn MeXAy KOMMbIOTEPOM U APYrMMU SNEKTPOHHLIMU
ycTponcTBamu ctaHaapTa IEEE 1394.

»MopT USB 2.0
Mopt USB 2.0 npegHasHaveH ansa nogknodeHns USB 2.0-ycTpoicTs, B 4acTHOCTH,
KnasmaTypbl, Mbilum 1 apyrux USB 2.0-coBMeCTUMbIX YCTPONCTB.
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> lopt USB 3.0
Mopt USB 3.0 o6paTtHO coBmecTuM ¢ ycTpoinctBamm USB 2.0. Mopaepxka nepenayn
[aHHbIX CO cKopocTbio 4o 5 [6uTt/c (SuperSpeed).

BHUMarmne

[nsa ncnonb3oBanus yctporicts USB 3.0 ux crnegyet nogkntoyats k nopty USB 3.0.
WUcnonesyembivi USB-kabernb gomkeH 6biTb coBMecTuM co ctaHaapTom USB 3.0.

»CeTb
CraHpapTHbI pasbem RJ-45 npegHasHaveH Ansa xentwit —= 3eneHbiii/
NOOKMIOYEHNST K JIOKaNbHOW  BbIYUCIUTENBHOMN j;i;ll\‘l} OpaHxeBblii
cetu (LAN).
Wnpukatop | Liget CocTosiHue Ycnosue
nHaukaTopa
INeBbIn Kentbin Bbikn. Moaknioyenune k LAN oTtcyTtcTyerT.
Bkn. (roput MoaknioyYeHne k CeTn yCTaHOBNEHO.
MOCTOSIHHO)
Bkn. (muraer) KomnbtoTep 06MeHMBaeTCs AaHHBIMM C APYrviM KOMIBLIOTEPOM B CET.
MpaBbiii 3eneHblii Bblkn. CkopocTb nepefayv AanHbix 10 Méut/c
Bkn. CkopocTb nepeaayn AdaxHeix 100 Méut/c
OparxeBblin | Bkn. CkopocTb nepeaayn AaHHeix 1000 M6ut/c
> Ayavopasbemsl

3T pazbembl UCMOMb3YIOTCHA ANSt NOAKIMIOYEHNS ayanoycTpoicTB. LiBeT pasbema
yKasblBaeT Ha ero yHKLMo.
®m  [onyboi — nuHelHbI BxoA: Vicnonb3yeTcsa Ans NOAKMOYEHNS K BHELLUHUM
ayauoycTpoicTBam.
B 3enéHblil — NUHEeWHbIN BbIXoA: Vcnonb3yeTcst Ans NoAkoYeHUs AUHaMUKOB
VNN HayLLHWKOB.
Po30BbIi — MUKPOOH: Mcnonb3yeTcs Ans NOAKIIOYEHNS MUKPOdOHA.
®  YépHbIi — BbIxof RS-Out: JInHelHbI BbiIxog 06BbeMHOr0 3ByKa Ha ThinoBble
AC B pexume 4/ 5.1/ 7.1.
®m  OpaHxeBblii — BbIxog CS-Out: JIHeHbIN Bbixog 06bEMHOro 3Byka Ha
ueHTpanbHyto AC n cabsydep B pexume 5.1/ 7.1.
®m  Cepbli — BbIxog SS-Out: JInHenHbIN Bbixod 06beMHoro 3Byka Ha 6okoBble AC

B pexume 7.1.
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CPU (UeHTpanbHbi npoueccop)

4 N\
Mpoueccop dopm-gakropa LGA2011
Ha noeepxHocTn CPU

LGA2011 nmetotcsa aga
KrtoYa COBMELLEHNS U l l

XENTbIVi TPEYronbHUK,
nomoraoLme npasuibHO
pasamecTutb CPU Ha
MaTepuHCKOW nnare.
YKenTblin TpeyronbHuK
ykasbiBaeT KoHTakT 1.

Kntou coBmeLleHns

XKenTbln TpeyronbHuK

ykasbiBaeT KoHTakT 1 °

. /

BHUMaKNE!,

lMeperpes

lMeperpes MoxeT cepbE3HO NOBPEANTb LUeHTparbHbIN npoyeccop. Becerga
npoBepsiHiTe paboTocnocobHOCTb BEHTUNIATOPA, YTob6bI 3awynTtute CPU oT neperpesa.
[Ans ynyyqwenus TennooTeoga HEObXoAUMO HaHECTU CII0M TernnonpoBoAsiLLYel nacTbl
(nnn TennonpoBoAsLYen fIEHTbI) MeXAy NpPoLecCcopoM v pagmuaTopoM.

3ameHa CPU
an 3ameHe CPU, BO nsbexxaHue ero noBpexgeHus, 0653aTefnibHO OTKIIHYNTE
NCTOYHUK NMUTaHNA WU BbIHbTE BUIIKY 610ka nuTaHus n3 PO3eTKU.

Overclocking (PasroH)

Ota cuctemHas nnata paspabotaHa ¢ y4eTom Bo3MoxHocTu “PasroHa” (Overclocking).
Tem He MeHee, npu pasroHe Heobxoaumo ybeauTbCs, YTO WCHOMb3yeMbie
rnosne3oBaTtesieM KOMIMOHEHTbI nogaepXnBakT HecTaHAapTHble napamMmeTpbl paﬁOTbl.
I'Ipowasoqmenb He pekoMeHAyeT NCcrnosib3oBaTh napamMeTpsbl, BbiXoAsLmne 3a npeaesibl
TEXHUYECKUX XapaKTepucTuK ycTpoucTs. [lpom3BoauTens Tak Xe He rapaHtupyet
oTCcyTCcTBNE nospe»gquMM" napyrve pucku, Bbl3BaHHble HeCTaHA4apTHbIMU NapameTpamu,
BbIXoAALWMMUM 3a rpefersibl TEXHUYeCKUX XapaKTepUCTUK.
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YcraHoeka CPU u BeHTUnsATOpa

Mpu ycrtaHoBke CPU yGegutecb, 4TO Ha HEM YCTAHOBNEH BEHTUMATOP,
npefoTBpaLlaoLLuii neperpes npoteccopa. Npy yctaHoBKe paanaTtopa/BeHTunaTopa
He 3abynbTe HaHecTv Ha CPU TepmonacTy, ynydwarouiyto Tennonepegady. Ons
NpaBWIbHOM YCTaHOBKY BEHTUISITOPA U NMPOLLeccopa BhIMONHUTE CreayioLye AeNCTBUS.
HenpaBunbHasi ycTaHoBka MOXET MNpuBecTU k nospexpaeHuio CPU u cucTemHol
nnatbl.

1. TMopHumwuTe LIapHMPHBIA pblYar, Kak nokasaHo Ha KapTUHKe Hwxke. Bbl MoxeTe
naeHTuduumposaTk ero no GHOKMDOBOHHOMy MeXaHU3My Ha KOHLe pblyara.

2. OTKpoONTe aKTUBHbIV pblyar.

LLlapHWpHBI pblvar

3. rlpI/II'IO,ElHI/IMI/ITe NPMXUMHYIO NNACTUHY HaXXatnem Ha LIJapHI/IprII7I pblyar.
4. TlogHumwnTe APWMXNUMHY NNacTUHY A0 NOSIHOCTbIO OTKPbLITOrO NMOSIOXXEHUS.
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5. [locne NpoBepku MPaBUIILHOCTU OpPUEHTaLMM NPOLLECcopa OTHOCUTENBHO COKETa,
yCTaHOBUTE ero B pa3beM. [lepaTb NMpoLeccop PekoMeHayeTcsl TOMbKo 3a Kpast
€ro ocHoBaHusi. [poBepbTe NPaBUIILHOCTL PACMONOXEHUS KMOYEN COBMELLEHNS.

6. AKKypaTHO CHUMWUTE NNAcTUKOBYIO 3arfyLUKy U OMyCTUTE NPWKUMHYIO MNacTuHYy.

Kntoun coBmelleHus

7. TnaBHO ONyCTUTE aKTUBHbIV pblyar 1 3adhMKCUPYTE ero 3a 3aLlenky Ha CoKeTe.
8. [lnaBHO onycTuTe LWapHUPHbIN pblyar 1 3adKCUPYNTE ero 3a 3alleriky Ha CoKeTe.
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9. HaHecuTe TOHKUIA POBHBIV CMOV TEPMOMAacTbI (UM TEPMONEHTY) Ha BEPXHIOK YacTb
CPU. 310 yny4wwmT TennooTtso 1 npegotepatut neperpes CPU.

10. Hangnte pasbem nuTaHns BeHTungTopa CPU Ha wmartepuHcKon nnate
(CPUFANT).

Tepmonacta

CPUFANT1

11. Pasmectute pagmatop CUCTEMbl OXMaXOEHUs Ha CUCTEMHOW nnarte Tak,
YTOObI npoBoa BEHTUNATOPa 6binu HanpasneHbl B CTOPOHY pa3bemMa MNMUTaHus
BEHTUNATOpPa CPU, a BHTbI coBnaganu ¢ OTBEPCTUAMMN ONA KpenJieHUsA.

13. MNMogkntoumTe KOHHEKTOP
BeHTUnaTopa CPU k
COOTBETCTBYIOLLIEMY pasbemy
nutaHua Ha nnate (CPUFAN1).

Ru-11



MS-7760 CuctemHas nnata
|

OTBepCTVIFI noA yCtTaHOBOYHbIE BUHTbI

lMpn ycTaHOBKE MaTepUHCKOM nnaTbl CHayana ycTaHoBMTE Heobxoaumble AN
MaTEPUHCKOW NnaTtbl HOXKM Ha LWaccu B cuctemHoM bnoke. Ecnu k cuctemHomy 6moky
npunaraeTcs 3agHsas NaHens NOPTOB BBOAA/BbIBOAA, 3aMEHWTE €€ NaHenblo, BXOASLLEN
B KOMMMEKT MaTepUHCKOW nnaTtbl. OTa naHenb nerko pasMeLlaeTcsi B CUCTEMHOM
6noke n He TpebyeT dukcaumm BuHTaMm. COBMECTUTE HOXKM LUAcCU C OTBEPCTUSAMMU
AN BMHTOB HAa MAaTepWHCKOW nnate W 3akpenute MaTepuHCKyl MnaTy BUHTaMW,
npunaralowmmMmcsa K cuctemHomMy 6noky. PacnonoxeHve oTBEpCTUA NOA KpenexHble
BUHTbI HA MaTEpVHCKOM nnate noka3aHo Hwxe. [ononHuTenbHble CBeAEHWS CM. B
PYKOBOACTBE K CUCTEMHOMY BrOKy.
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* YcTaHoBKY MaTepuHCKOM rnaTtbl Crie[yeT BbIMOMHATb Ha POBHOM MOBEPXHOCTY,
o4uLLeHHOV OT Mycopa.

* Bo usbexaHve rnoBpexaeHnss MaTepUHCKON MaTtbl, ee dMeKTpu4yeckas cxema He
[OImKHa conpukacaTbCsl C CUCTEMHbIM 6710KoM. OTO JOCTUraeTcsi C MOMOLLbHO HOXEK
7151 yCTaHOBKU.

« [lpoBepbTe HaAEXHOCTb 3aKpersieHusi BCeX MeTannuyeckux pJetaned Ha
MaTepuHCKON nnate u BHYTPU cUCTEMHOro 6roka. B npotuBHom cryyae MoxeT
BO3HUKHYTb KOPOTKOE 3aMblKaHWE 1 MOBPeXAeHNe MaTepuHCKOM nnarbl.
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AnekTponuTaHue

24-koHTaKTHbI pagbem nutaHus ATX: JPWR1

OTOT pasbeM MO3BONAET NOAKMIOYNTL 24-KOHTaKTHbIA pasbeM nuTtaHus ATX. MNepen
NOAKMHOYEHNEM UCTOYHMKA NMUTaHUS YOEAMTECh, YTO €ro KOHTaKTbl M pa3beM Ha nnate
NpaBUNbHO COPUEHTUPOBaHbI. 3aTeM MIOTHO BCTaBbTE €ro B pa3beMm Ha CUCTEMHOM
nnate. Mpu NpaBUNbLHOM BbINOMHEHUW COEAMHEHWS!, buKkcaTop Ha CUIIOBOM kabene
[OIMKeH 3akpenuTb kabenb B pa3beMe MaTepUHCKONM nnathbl.

8-KOHTaKTHbIN pasbeM nutaHua ATX: JPWR2
Pasbema nutaHus npoueccopa (12B).

4-KOHTaKTHbI/ pasbem nutaHusa ATX: JPWR3
Pasbema nutaHus BUOEOKapThbl.

BHMaHnNe!,

[na obecrneyenHnsi ctabunbHou paboTbl MaTePUHCKOU Mnatbl MpOBepbTe HafAeXHOCTb
roAKIMYeHNs] BCex curnoBbiX kabereii K cooTBeTcTBytoLemMy b6r1oKy nutaHmns ATX.
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Mamsatb

Cnotbl DIMM wncnonb3ytoTca ANnsi YCTaHOBKM moaynen namatu. [logpobHyto
MHOPMaLMIO O COBMECTMMbIX KOMMOHEHTaxX CM. Ha canTe

http://www.msi.com/service/test-report

| DIV ]

| DIMM3 ]
| DIMM4 ]

| DIMMS ]
| DIMM? ]
| DIMMG ]
| DIMM5 ]

O6HoBneHue Jo YyeTBepo-KaHallbHOro pexumMma

OTa cuctemHas nnata NogaepXvBaeT yeTblpe kaHana namsatu. [ea cnota DIMM
obecneynBaloT eauHbIi kaHan. Moaynu namsT MoryT ogHOBPEMEHHO nepeaaBaTh U
nony4aTtb AaHHbIE MO YETbIPEM KaHanam LWWHbI Ans NOBbILLEHNS NIPOU3BOAUTENBHOCTM
cucTembl. Bonee noapo6Hy MHopMaLIMI0 MOXHO HalTK B crieaytoLlen Tabnuue.

Cnuncok kaHaroB no YMOJT4aHUIO
Kanan Cnot DIMM
Kanan A DIMM1, DIMM2
KaHan B DIMM3, DIMM4
KaHan C DIMMS5, DIMM6
Kanan D DIMM7, DIMM8

BHUMaLNE!,

* Mogynu namsitu DDR3 He B3anmosameHsiembl ¢ mogynsvmu DDR2; ctaHaapt DDR3
He rnoaaepxxuBaeT obpaTHyl COBMECTUMOCTb. Bcerga yctaHaBnuBavite Mogynv
namsatn DDR3 B rHesga DDR3 DIMM.

» Bcerpa HaunHaviTe ycTaHOBKY Mogynev namsity ¢ rHesga DIMM 1.

» BBuay orpaHn4eHuii YnnceTa, Koraa B Kaxgom pasbeme yctaHoBneH 1616 moyayrib,
MakcumarbHO ornpeaensieMoe Konnm4yecTBo NamsiTv CocTaBnseT HerosHble 128[76.
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YcTaHoBKa Moaynei namsitu

1. Pas6nokupyiite DIMM cnoT, pa3seds 3axvMbl B CTOpPOHbl. BcTaBbTe mopaynb
namsati B cnot DIMM BepTukanbHo. Ha mogyne namatn umeeTcs CMeLLeHHas oT
LleHTpa BbleMKa BHU3y, bnarofaps KOTOPOW ero MoXHO BCTaBWTb B rHe3go DIMM
TONMbKO OnpeAesieHHbIM 00pa3om.

2. BcraBbTe mopyne namsatn B cnot DIMM go ynopa. lMpu npaBunbHON ycTaHOBKe

MOZYNs, MMacTUKOBble 3bDKMMbl C OBOMX CTOPOH OT CroTa, aBTOMAaTUYeCcKM
3aKPOKOTCS C XapaKTePHbLIM LLEMYKOM.

3. BwusyanbHO NpoBepbTe HAAEXKHOCTb dUKCaLMM MOSYns namsATn B cnote. 3onoTble
KOHTaKTbl OyayT eaBa BWAHbBI, €CNU MOAYNY MaMsATU NPaBUIIbHO pasMeLleHbl B
DIMM crore.

BbicTyn
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PekomeHgauum rno npasuniam YCTaHOBKU MOAynEﬁ namMmaTn and
paSOTbI B MyJibTUKaHallbHOM peXxume

[ByXKaHarbHbIl peXxum

YcTaHoBREHb!
DIMM Ounarpamma
(2 mopynu namsaTK)
. DbiMmt . DIMM1 [ DIMM1
[ DMM2 | [ DIMM2 | [ DINM2Z |
DIMM1, DIMM3 | DMM3 DIMM3 | [ DIMM3 |
DIMM1, DIMM5
DIMM1, DIMM7 DIMM7 DIMM7 . Dbimvz
[ DMM6 | [ DIMMe | [ DINM6 |
[ DIMMS ], NRIVIVISINNN /[ DIMMS |
TpexkaHanbHbIA PeXUM
YcTaHoBneHbI
DIMM Ounarpamma

(3 mogynu namsaTn)

. DiMm1
DIMM1, DIMM3, DIMM5 [ DIMM3 |
wnn DIMM4
DIMM1, DIMMS, DIMM7
uwnn D “ ”8
DIMM1, DIMM3, DIMM7 DIMM7 . DIMm7
e v
YcTaHOBNEHbI
DIMM Ounarpamma

(6 mogynew namaTn)

DIMM1, DIMM2, DIMM3,
DIMM4, DIMMS, DIMM6
nnm
DIMM1, DIMM2, DIMMS,
DIMM4, DIMM7, DIMM8 v
nnm
DIMM1, DIMM2, DIMMS,
DIMM6, DIMM7, DIMM8

DIMM4

et e
el ok

el

nwnun nnn
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YeTBEepoKaHarbHbI pexum
YcTaHOBNEHbI
DIMM Ouarpamma
(4 mogynun namsaTK)
. bimmt
. bimMms
DIMM1, DIMMS,
DIMMS, DIMM7 ) —
. DbimMm7
. DivMms
YcTaHoBNEHbI
DIMM Ouarpamma
(8 mogyneii namsTun)
. bimMmt
. bimMm2
DIMM1, DIMM2, . DMM3
DIMM3, DIMM4, | DivMm4
DIMMS, DIMMS,
DIMM?7, DIMMS8 . DivMms
. bimMm7
. DivM™s
. DbimMms
nmakune!

» [ns obecneyeHns ctabunbHoi paboTbl CUCTEMbI B MYNbTUKAHAIBHOM PEXUME
(dByxkaHanbHbIVi/  TpexkaHarbHbIi/  YeTBepoKkaHarbHbIi — PEXUM),  [OIDKHbI
UCronb30BaTLCS MOAYIM NUTaHWSI O4HOro Tuna, HoMepa v oAuHaKoBoW eMKocTu. U
151 KaX[oro kaHana Heobxoanmo BHavarne yctaHoBuTb HYepHbivi crnot DIMM.

» Bcerpa HaunHaviTe ycTaHOBKY Mogynev namsity ¢ rHesga DIMM 1.
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Cnotbl pacwumpeHus

,D,aHHaFl MaTtepuHcKaa nnarta COAEepPXUT HEeCKOSIbKO CIoTOB ANd nnaT paclunpeHud,
TaKUX Kak OAUCKpeTHble BUaAeO 1 ayano KapThbl.

Cnort PCle (Peripheral Component Interconnect Express)
Cnot PCle nogoepxusaeT kapTbl paclumperus nitepdeiica PCle.

PCle 3.0 x16 Cnot

PCle 2.0 x16 Cnot

PCle 2.0 x1 Cnort

BHUMaHNE!,

lpy gobasneHun nnv N3BreYeHUN NIaT paclUMpeHns: Bceraa BblKYanTe nuraHme n
BbIHVUMAWTE LLUHYP NUTaHUS U3 PO3eTKN. [pOYTUTE JOKYMEHTALMIO Ha KapTy pacilUMpeHusi
1 BbIMOSIHUTE HEObXoAMMbIe annapaTHble Ui MPOorpaMMHbIe yCTaHOBKM A1S1 AaHHOM
nnaTkl, Takne Kak nepemblyku, nepekoyatenn i koHgpurypauuo BIOS.

Tabnuuya no ycraHoBke BugeokapTsl
B cneuyromeﬁ TaGJ‘IVILI,e NoKasaHbl Npasuiia yCTaHOBKN BUOEOKapT.

CumBon @: YcraHoBUTbL BuaeokapThl B croTel PCle.

Cumeon ©: CoeauHUTL MOHUTOP C BUOEOKapTON.

PCI_E1 PCI_E4 PCI_E6
1-WAY Bugeokapta [ J¢)
[ J©) [
2-WAY BupeokapTbl
([ ] [ JO
3-WAY BupaeokapTtbl (] [ ] [ Jo)

BHUMAaKNE!,

Tonbko BugeokapTa C CUMBOJIOM © MOXET roka3biBaTb cooblyeHne POST npu
BKI/TIOYEHUM KOMIbIOTEPA.
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Pa3bemsbl
Pasbem SATA: SATA1~8

[aHHbIl pa3bemM sIBMSIETCS BbICOKOCKOPOCTHbIM MHTepdericom SATA. K niobomy
pasbemy SATA MOXHO nofknouutb ofHo yctpoictBo SATA. K yctpoiicteam SATA
oTHocsiTest auckoBoabl (HDD), TBepaoTenbHble HakonuTenn (SSD) n onTuyeckue Ancku
(CD/ DVD/ Blu-Ray).

TA2 SATA1~2 (6I'6/c, Ha ocHoBe Intel® X79)
SATA1 SATA3~6 (3I6/c, Ha ocHoBe Intel® X79)
SATA7~8 (6I'6/c, Ha ocHoBe ASM1061)

BHUMaLNE!,

* Muorum yctpovictBam SATA Takke Heobxoaumo npsiMoe MOAKIoYeHne K brioKy
muTaHus. B ux uucrno BxoasT guckoBogbli (HDD), TBepaoTeribHble Hakonutenu
(SSD) n ontnyeckue guckn (CD/ DVD/ Blu-Ray). JononHutenbHbie CBEAEHUS CM. B
PYKOBOACTBE 0/1b30BaTes1s K KOHKPETHOMY YCTPOUCTBY.

* Bo MHorux cuctemHbix 6rnokax KpyrnHbie yctpovictBa SATA, B wacTtHoctu, HDD,
SSD n ontunyeckue auckn, HeObXoAMMO 3akpernnaTb BUHTamMW. [ononHuTernbHble
WUHCTPYKLMUM MO YCTaHOBKE NPeACTaBrieHbl B PYKOBOACTBE K CUCTEMHOMY GIIOKY WUin
yctpovictBy SATA.

* Wsberavite nepernbos kabenss SATA Ha 90 rpagycos. B npotuBHoM cry4ae MoryT
BO3HWKHYTb NOTEPU AaHHbIX Mpu nepeaa4ye.

* Pasbembl, Ha 06oux KoHuax kabens SATA, naeHTu4Hbl. OgHako, A4rsi 9KOHOMUU
MecTa K MaTepuHCKOV rniate pekoMeHAyeTcsl NoAKAYaTh MiIoCKui pasbem.
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Pasbembl nutaHus BeHTunsitopoB: CPUFAN1,SYSFAN1~4

B pasbemMbl nuUTaHusi Ansi BEHTUNSITOPOB paspellaeTcsl yCTaHOBKA BEHTUNSITOPOB C
nutaHvem +12 B. Ecnu Ha cuctemHor nnate umeetcs ymncet MoHUTOpa CUCTEMHOro
obopyaoBaHus, Bbl JOIMKHbLI MCNOMb30BaTh CrieyuanbHO pa3paboTaHHbIi BEHTUIATOP
C A4aT4YMKOM CKOPOCTU, YTOObI MCMONb30BaTh yrNpaBfeHne BEHTUNATOPOM MpoLeccopa.
He 3abyabTe NOAKMOYUTL BCE CUCTEMHbIE BEHTUNATOPbLI. HekoTopble CUCTEMHblE
BEHTUNATOPbI MOryT ObiTb HE MOAKMIOYMTL K CUCTEMHOM Mnate M BMECTO 3TOro
NOAKIIOUNTL K UCTOYHWUKY NMUTAHUS HaNpsiMyto. BEHTUNSTOP MOXET ObITb MOAKIOYEH K
no6omy cBob60AHOMY pasbeMy BEHTUNATOPA CUCTEMBI.
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CPUFAN1/ SYSFAN1/
SYSFAN2

BHUMaHNE,

*  UT0bbl yTOYHUTB MONHBIV CIMCOK NOAAEPXXUBaeMbIX BeHTUsiTopoB Ansi CPU, 3avigute,
rnoxaryucta, Ha ohuumnanbHbIvi CanuT NPON3BOANTENS UMW MPOKOHCYbTUPYNTECH C
npoaaBLoOM.

* Pasvembl CPUFAN1, SYSFAN1uSYSFANZ2 nogaepxviBatoT yrpaBrieHne CKopoCTbHo
BpaLyeHUsi BeHTUIATOpa C JIMHEVHbIM PEXUMOM. [Jriss aBTOMaTu4eckoro KOHTPOIs
CKOpOCTY BEHTUIISITOpa fpoueccopa, 3aBuCsiLeri OT TeMrepaTypbl rnpoyeccopa u
cucTeMbl, MOXHO yctaHoBuTb Control Center .

* Ecnu Ha MaTepuHCKoOW nnate HeAoCTaTOYHO MOPTOB A MOAKITIOYEHNST BCEX
BEHTUIISITOPOB, Bbl MOXeTe MoAKnunTb UX HENOCPEACTBEHHO K OIIOKY NMUTaHuS
4yepe3s nepexoanHuK.

» [lepen nepBovi 3arpy3kori ybeamTecb B OTCYTCTBUM MPOBOAOB, KOTOPbIE MOrn Obi
ronacTb B J10MacTy BEHTUIISITOPOB.
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Pasbembl nepegHeit naHenu: JFP1, JFP2

3Tn pazbeMbl UICNONb3YHTCS AN NOAKTOYEHNSI KHOMOK 1 CBETOANOAHBIX MHANKATOPOB,
pacnonoXeHHbIX Ha NepeaHer naHenu cuctemHoro 6roka. Paswem JFP1 cootBeTCTBYET
ctangapTty Intel® Front Panel I/O Connectivity Design. [ns ynpolieHusi npoLeaypsl
NOAKIIOYEHUS NepeaHert naHenu, Bocnonb3yrTeck M-KoHHekTopamun. BctaBbTe Bce
npoBoAa U3 cMcTeMHoro 6roka B M-KoHHEKTOpbI, a 3aTemM B MaTEPUHCKYIO Mnary.

BHyMaHne!,

* Hapasbemaxua cucTeMHoro 6510ka, KOHTaKTbl POBOAOB MOMOXKUTEbHOM MOMSPHOCTU
romeyeHbl ManeHbKUMU TPEYrofbHUKamMu. VICronb3yiTe BbilLuenpuBeaeHHbIE CXeMb]
u Hagnucu Ha M-KoHHekTopax A OnpefeneHus npaBuiibHOro MOSOKEHNUS 1
OpUEHTaLun pasbEMOB.

* BOnbLWMHCTBO pasbeMbl HA NMaHenu nepeaHero Kopryca KoOMboTepa B OCHOBHOM
6ygert noakntoyeH Kk JFP1.
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BbiHocHble noptel USB 2.0: JUSB2, JUSB3

Pasbem, cootBeTcTBytowmin cTaHgaptam Intel® I/O Connectivity Design, mnaeansHo
NOAXOAMT ANS NOOKMHOYEHNS BbICOKOCKOPOCTHbIX ycTporcTB USB, Hanpumep xecTknx
anckoB USB, undposbix kamep, MP3 nneepoB, NpyHTEPOB, MOAEMOB U T. 4.

l * The MB layout in this figure is for reference only.

USB 2.0 Bracket (optional)

Pa3sbem JUSB3 (MOMeYeHHbI KpacHbIM LBETOM) NoAaepXvBaeT HOBYKO TEXHOMOMUIO
oT MSI — SuperCharger. OHa obecneunBaeT nutaHve noptoB USB, goctatouHoe ans
ObICTPON 3apsAKM COTOBBIX TENEOHOB M MPOYUX yCTPOWCTB CNMUTaHneM oT uHTepedeica
USB. [nsa BkntoyeHus aTol yHKUMKM Heobxoauma ycTaHoBka npunoxexHust MSI
SuperCharger Ha komnbtoTep. [Nocne BkntoyeHns npunoxeHus SuperCharger pasbem
JUSB3 npeobpasyeT kaHasnbl nepegayun AaHHbIX B AOMNOMHUTENbHbIE KaHanbl MUTaHus,
ycKopsisi 3apsiaKy NMOAKMHYEHHOro ycTpoicTBa. Obpatute BHUMaHWeE Ha To, Y4TO nocrne
BKIOYEHMs npunoxeHus SuperCharger nepegada faHHbIX M CUHXPOHM3aLMs Yepes
pasbem JUSB3 He ocywectBnsieTcs. [ns ucnone3oBaHus pasbema JUSB3 B kayecTBe
cTtaHpgapTHoro pasbema USB 2.0 otknmiouute npunoxeHue SuperCharger. Ecnu
KOMMbIOTEP HAXOAWTCS B PEXUME OXMAAHUS Unn crisitem pexume (S3/ S4/ S5), pexum
SuperCharger Bknto4aeTcs aBTOMaTU4ECKU.

BHUMaHNE,

* [lomHuTe, 4yTO BO M3bexaHune nospexaeHui, koHTakTel VCC n GND gomxHbl 6biTb
MpaBuUIbHO MOAKITIOYEHbI.

 [ns ctabunbHovi 3apsiaku, cregyeT noAaKmoYanTh TOMbKO M0 O4HOMY YCTPOKCTBY Ha
nopt USB.

» TexHonornsi SuperCharger focTyrnHa He cO BCeMU MOAENSMU MaTepuHCKUX nnat
MSI. O Hanmmnuum TexHonorun SuperCharger B KOHKPETHOV MOZENnV MaTepuHCKOM
nnaTbl MOXHO y3HaTb Ha Beb-cavite MSI.

» 3apsigka iPad, JUSB3 (noMeYeHHbI KpacHbIM LBETOM) BO3MOXHA M B COCTOSIHUSIX
S3, 54, S5.

* Mbi pekomeHayem He OTCOeAMHNATb YCTPOVMCTBO, ecnn 3apsigka Mpou3BOAUTCS B
coctosiHum S1.
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BbiHocHble noptel USB 3.0: JUSB1

Mopt USB 3.0 obpaTtHO coBmecTuMm ¢ ycTponctBamm USB 2.0. Mopaepxka nepenayn
AaHHbIX CO CKOpoCTbio Ao 5 6uT/c (SuperSpeed).

l * PasmelleHue CUCTEMHON nnaTbl Ha PUCYHKe
npuBeaEHo TONMbKO Afst NpUMepa.

BbliHocHas nnaHnka USB 3.0 (onyuoHanbHo)

BHUMaKNE!,

* [lomHuTe, 4TO BO M3bexaHne nospexaeHui, koHTakTel VCC n GND gomkHbl 6biTb
npaBusibHO NMOAKITIOYEHbI.

 [ns ucnone3osaHus yctporictea USB 3.0, 0HO [OKHO ObITb MNOAKITIOYEHO K MOPTY
USB 3.0 yepe3 (onyumoHanbHbii) USB 3.0-coBmecTumbiii kabenb.

BbiHocHbIM nopT IEEE1394: J1394_1

370 pa3bem nocnegoBaTenbHON BbICOKOCKOPOCTHOW LUNHBI ¢ MHTepdericom IEEE1394.
OH nosBonseT nofknoyatb ycTpoincTea ctaHaapta IEEE1394 yepes onuuoHanbHyto
BbIHOCHYIO NnaHky ¢ noptom IEEE 1394.

* PasmelleHne cMCTeMHON NnaTbl Ha PUCYHKe
NpUBEAEHO TOMbLKO Ans npuMepa.

BblHocHas nnaHka 1394
(onuyuoHansHo)
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Pasbem gatyuka oTkpbiBaHus kopnyca: JCI1

K atomy pasbemy nopknioyaeTcss kabenb [gaTymka, YCTAHOBMEHHOTNO B KOpmyce.
[aTtumk BCKpbITMSA Koprnyca cpabaTbiBaeT Npu BCKPbITUM cucteMHoro 6rnoka. Cuctema
PErNCTPUPYET BCKPbITUE U BbIBOAWUT HA 9KpaH npegynpexaeHue. [Ons oTknioYveHus
npegynpexaeHus HeobxoaMmMo yaanuTe 3anucaHHoe cobbiTne B HacTpoikax BIOS.

N

N
) W
& W

BbiHOCHOW pasbem ayguo: JAUD1

[aHHbIli pasbemM NO3BOMSIET MOAKMIOYUUTL ayaMopasbeM Ha MepeaHel naHenu wu
cooTBeTcTBYET cTaHAapTtam Intel® Front Panel I/0O Connectivity Design Guide.
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Pasbem Voice Genie: JDLED3 (onuuoHanbHo)

OT0T pas3bem UCMonb3yeTcs ANs MOAKMIOYEHUS K MOAYMo YNpaBneHusi 3BYKOM
(onuymnoHanbHo). 3a 6onee noapobHOW MHOPMaLMENn U Ha3HaYeHUsIMKN obpallantecb
K PyKOBOZCTBY MONb3oBaTeNs.

Pasbem naHenu MultiConnect: JTURBO1 (onuuoHarnsHo)

OTOT pa3beM mcnonb3yeTca AN1S NOAKMIOYEHUS K OMNUMOHanbHOW nepeaHen naHenv
ana ynpaeneHna OC Genie M HEKOTOpPbIMU AOMOMHUTENbHLIMK  PyHKUMAMU. 3a
bonee noapobHoON MHMOPMaUnMen n HasHayYeHusMu obpalyanTecb K PYyKOBOACTBY
none3oBaTens.

YA
b
0 \)\b
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Pasbembl Ansi 3amepa HanpshkeHust

[laHHbIe KOHTPOMbHbIE TOYKM MCMONb3YTCSA ANA U3MEPEHUS TEKYLLEro HanpshKeHus
cucTembl. [AnNs NpoBepKy HampsbkeHns Heobxoamm MynbTumMeTp (npuobpeTtaeTcs
oTAenbHo). [ns MpoBepkU HanpshKeHWs, YCTaHOBWUTE NepeksovaTenbs BONMbTMETPa
B “DC”, lNpuKpenute NOMOXMUTENbHbIV BbIBOA (KpacHbI) MynbTUMETpa K pasbemy
KOHTPOMBbHOM TOYKM HanpsKeHUs 1 OTpuuUaTenbHbI BbIBOA (YEPHbIN) K Kriemme
3a3emneHns. KOHTponbHbIE TOYKM HaMpPShKEHUs MpYBEAEHbI B Tabnuue.

3——— PCH_1P1V

[3—— DDR.CD
O——— DbRAB
O— CPU_SA
! CPU_IO
[3——— CPU_CORE

O—— onp

Knemma Onucaxune

PCH_1P1V Hanpsikenne PCH 1.1. HanpspkeHne PCH — 910 HanpsixeHue,
nogasaemoe Ha mukpocxemy PCH (Platform Controller Hub).

DDR_C/D Hanpspkenne kanana C u D namsatn. Hanpsikenne DDR
— 3TO HanpsbkeHue, nogasaemoe Ha moaynu namsatn DDR Ha
cucTemHon nnate. [pn NOHMXEHUN BPEMEHHbIX NapaMeTpoB
DDR moxeT noTpeboBaTbCA MOBbLILEHNE HaMpPsHKeHWs Ansi
obecneyeHusi ctabunbHoOM paboTbl.

DDR_A/B HanpsikeHue kaHana A n B. CootetctByeT DDR_C/D.

CPU_SA HanpspkeHne cuctemHoro areHta CPU (iMC). Hanpspkenune
CPU SA - aTo HanpsikeHve, nogaBaemoe Ha IMC (Integrated
Memory Controller) Ha CPU. CwunbHblli pasroH MoxeT
notpeboBaTtbcsi 6onee Bbicokoe HanpshkeHne CPU SA gns
obecneyeHusi ctabunbHoM paboTbl.

CPU_IO Hanpspkenne CPU 10 (Uncore). Hanpsixenne CPU 10 — aTo
HanpshkeHne, nogaBaemoe Ha Uncore Ha CPU. CunbHbI
pasroH MoxeT notpeboBaTbcs Gonee BbiCOKOe HarmpshkeHue
CPU IO ans obecneveHusi ctabunbHon paboThbl.

CPU_CORE Hanpsikenne sgpa CPU. Hanpsbkenne sagpa CPU - aTto
HanpshxkeHne, nogaBaemoe Ha s4po CPU. CunbHbI pasroH
MOXeT noTpeboBaTbcsi Gonee BbICOKOE HanpskeHve sapa
CPU pans obecneyeHusi ctabunbHol paboTbl.

GND 3emns
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KHonku

Ha maTtepuHckoi nnaTe nMeeTcs psif KHOMOK A4S yNpaBneHUst pa3nuyHbIMy YHKLMSMU.
OTa rnaBa NosiCHAET BO3MOXHOCTU KaXK4O0W U3 KHOMOK.

KHonka OC Genie: OC Genie

OTa KHonka ncnonb3dyeTcda Ana aBToMaTU4eCKoro pasroHa CUCTeMbl. Haxmute Ty
KHOMKY A5 BKN4YeHua ¢yHKL|VIM OC Genie, korga cuctema BbiknoyeHa. [locne HaxaTtus
KHOMKa (bVIKCVIpyeTCH n 6y,qu noacseyveHa. Cucrtema aBTOMaTU4eCKM onpenennt
onTUMalsibHble 3Ha4YEeHUA pa3roHa nocrie 3arpy3kyu CUCTeMbl. [ns BbIKNOYEHNUs (byHKLI,VIVI
OC Genie, HaxmuTe 3Ty KHOMKY eu.|,é pa3 nocne BbIKMOYEHNsT cucTeMbl. KHomka
BepHéTCﬂ B UCXOAHOE MONOoXeHne M noaceeTka BbikMounTcs. Cuctema BOCCTaHOBUT
napameTpbl N0 YMO4YaHUKo npu cnenyrou.l,eﬁ 3arpyske.

BHUMarmne

0

[ns ucnonb3oBanusi pyHkymm OC Genie yctaHosuTe namsite DDR3 1333 unun
boree ObICTPOAENCTBYIOLLYIO, @ TaKXKe yIyYlUeHHbI paanaTop/BeHTUISTOP.

lNpoun3soanTenb He HeCeT OTBETCTBEHHOCTY 38 3(h(PEKTUBHOCTb NPUMEHEHMS]
pyHkymmn OC Genie, a Takxe 3a pUCKU U BO3MOXHbIN yLyepb B pe3dynbTaTe
BbIMO/THEHWS Pa3roHa.

®yHkymo OC Genie MOXHO OTKIMOYNTb B HacTpovikax BIOS. VIHcTpykymm no
otkodeHnto OC Genie n3 BIOS npeactasneHsl B pa3aerne pykoBoAcTBa,
nocssiujeHHom BIOS.

OTBeTcTBEHHOCTb 3a npumeHeHne yHkymn OC Genie n BO3MOXHble MOCe[CcTBus
HecerT nonb3oBatesns. Komnanms MSI He rapaHTupyeT yCreLUHbIi OBEPKITOKUHT.

[nsa ycnewwHoro ncnons3oBaHusi pyHkumm OC Genie, pekoMeHAyeTcs NCronb30BaTh
KOMMoHeHTbl MSI.
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MS-7760 CuctemHas nnata

KHonka nutanmnsa: POWER1
3Ta KHOMKa npeaHasHadyeHa Onga BKIKYEeHUA U BbIKIHYEHUA CUCTEMBbI. Ha)KMI/ITe Ha
KHOMKY ONnA BKIMIOYEHUA UK BbIKIMKOYEHUA CUCTEMBbI.

KHonku Direct OC: Plus, Minus
3TN KHOMKM MCNOMb3YIOTCA ANS U3MEHEHNS OCHOBHOM TaKTOBOW 4acToTbl. Haxatune
kHornku Mntoc/ MuHyc oguH pa3 npuBedéT K yBenuyeHunto/ YMeHbLUEHUI0 OCHOBHOM

TaKTOBOW YacTOThI.

Knonka nnioc KHonka MuHyc
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[MEPEMBIYKM

Mepemblyuka ouncTkn gaHHbIXx CMOS: JBAT1

Ha nnate ycraHoBneHa CMOS namsite ¢ nuTaHnem oT OGaTtapeiiku, XpaHsiias
OaHHble O KoHdurypaumm cuctembl. C nomowbio namstu CMOS, cuctema
aBTOMaTMYeCcKM3arpyxaeTcs Kaxabli pa3 rnpu BkIveHun. Ecnm y Bac Bo3HMKaeT
HeobxoauMocTb cOpocuTb KoHUrypavmo cuctemsl (oumcTuTe CMOS), Bocnonb3yitech
3TOW NepeMbIYKON.

El =
1= 1
CoxpaHeHue Ouncrka
OaHHbIX OaHHbIX

BHMaHne!,

lMepen ouncTtkoni aaHHbIx CMOS ybeantech B TOM, YTO NMUTAHUE CUCTEMbI BbIKITHOYEHO.
Ounctka CMOS npousBoguTcsi nyTeM 3aMblkaHUsi KOHTakToB. W3beravite O4YMCTKM
CMOS npu paboTaroLyeri cucteme: 3TO MOXET, MOBPEANTL CUCTEMHYIO MaTy.

Mepembluka 3arpy3ku npu HU3KMX Temneparypax: JCOLD1, JCOLD2

3T nepemMblYKkM UCMONb3YITCA AN OXNaXAEHHOW CUCTEeMbl XMOKOro asoTa, YTobbl
3arpy3vTb MOA KpalHe HW3KoW TemnepaTypoi. [onpobyiiTe ycTaHOBUTbL OAHY WNu
[Be NepemblYk1n B MonoxeHve BknioyeHO ANA yBenUYeHWs yAayHoW BEepOSiTHOCTU

3arpysku.
[=]
El (=]
BbIkntoueH BkntoyeH
Briyivarivell

Pa3aroH npu skcTpemarbHO HU3KNX TemMmrneparypax, nosib3oBartesib Nnpon3BoAnNT Ha cBov
CTpax n pUCK. PesyanaTb/ pasroHa MoryT BapbnpoBaTbCA B 3aBUCUMOCTU OT Bepcumn
CPU.
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MS-7760 CuctemHas nnata

MepeknioyaTerns
Mepexnioyatens Multi BIOS: MULTI_BIOS_SWITCH

B aToii nnate nmetotcs ABa HesaBucumbix BIOS ROM (C atukeTkon A n B, BIOS ROM
no yMOnYaHuio - ¢ aTukeTkon A). Ecnu ogmH NoBpeXAeH, Bbl MOXETE CKOMNBbXEHUEM
nepeknovatenem casuraTte B Apyroi Ans 3arpysku. Kpome Toro, atn gsa BIOS ROM
He MMET PyHKUMM ABTOMaTUYECKOrO BOCCTAHOBMEHUS, BAM HY>XHO PEMOHTMPOBaTb
unn o6HoBuTb Bepcuto BIOS cam no cebe.

Mpouenypa BoccTaHoBneHus BIOS ¢ nomolubto ytunutel M-Flash:
1. Yb6egutecb, YTO cUCTEMA BbIKMHOYEHA.

2. 3arpysute cuctemy ¢ paboyero BIOS ROM nyTem BkntoYeHWst nepeknovatens
Multi-BIOS.

3. [anee 3aiigute B HacTpoiikm BIOS - Utilities -~ M-Flash - Save BIOS to storage
N COXpaHuTe nomnyudvBLUMICS chann Ha 3arpysouHbli USB-flash HakonuTens (B
KOPHEBYIO Narky).

4. Tepekntoynteck obpatHo Ha BIOS ROM koTopbIi HE06XOAMMO BOCCTaHOBUT.

5. Bebibepute “Select one file to update BIOS” n BocctaHosute BIOS ROM davinom,
KOTOpbIN ObiN coxpaHeH Ha USB-flash HakonuTene.

BHUMatNE!,

He ucnone3syiite nepeknoyatens BIOS korga cuctema 3arpyxaetcs!
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CeeToBble NHAN KaTopbl

( cPusA PHASEQ ’

=) - @ SRR )

o
= 0
oo\0

DDR_PHASE 5 CHD_DIMM_WARNING

I
F ﬂ
DrMOS_ALARM

CHB_DIMM_WARNING
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WupukaTtopel a3z CPU (CPU_PHASE)

OTn MHAMKaTOpbl pearnpyroT Ha yposeHb 3arpysku CPU. Bonblue konuyectBo das
[enaeT nuTaHue npoueccopa 6onee cTabunbHbIM.

MupukaTtopbl paz CPU_SA (CPU_SA_PHASE)

3TV MHOMKATOPbl MOKa3bIBAlOT TEKYLUMIA PexuM a3 NUTaHWs CUCTEMHOrO areHTa
CPU.

Wnavkatopsl dhas CPU_IO (CPU_IO_PHASE)

3TN MHAMKaTOPbI MOKa3bIBaAOT TeKyLMi pexum das nutanmus CPU /0.

WupukaTtop DriMOS_ALARM (DrMOS_ALARM)

3T1oT uHaukatop ceeTuTcs npu neperpese DrMOS.

Wngukatop ¢as DDR (DDR_PHASE)

Otn NHOMKaTOPbI NOKa3bIiBaKOT TeKyLLWIﬁ pexum a3 nuTaHus namsTu.

MHaukatop xectkoro gucka (HDD LED)
OTOT nHAMKaTOpP NokasbiBaeT akTMBHOCTbL Aucka HDD.

Wngukatopel npegynpexaenns CHB/ CHD_DIMM (CHB/ CHD_
DIMM_WARNING)

3Tn nHgukatopsbl ceeTaTes, korga B cnotel B (DIMM3/ DIMM4) n D (DIMM7/ DIMMS)
YCTaHOBINEHbI MOAYNN NAaMSATV HEe COOTBETCTBYIOLLME AW3aiiHy nnatbl.
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MaHenb nHaukatopoB 3arpy3ku (Debug LED Panel)
Kogbl nHamkatopa 3arpysku (Debug LED) nepeuncnieHsl B Tabnuue Hinxe.

Kon CocTosiHne

02,07 MuTaHue BKMYEHO - nHuumanusauyus CPU

03,08 MuTaHne BKkNYEHO - nHUUmanusauns CeBepHOro Mocta
04,09 MuTaHne BKMYEHO - nHULManusauusi KOxxHoro mocta
0B [MuTaHne BKMYEHO - nHUUManusauus Kawa
11~14,32~36,56~5A HavanbHas nHuumanusauma CPU

15~18,37~3A HavanbHas nHnumanmsauma CeBepHOro mocta
19~1C,3B~3E HavanbHas nHuumanusaums KOxHoro mocta

1D~2F,31,3F~4E,50~55 | HayanbHasa nHnumanusaums MNamsatu

63~67,D0 BakmountensHas nHnyuanusaums CPU
69~6F,D1 3akntountensHas nHmymnanusauus CeBepHoro mocra
70~77,D2 3akntountensHas uHuymnanuaauusa KOxxHoro mocta
92~96,B5,D4 Muuvumanusauus wuHel PCI

KoHcornbHble ycTponcTea Beopa/BbiBoaa/

Mnnymanusaums koHconu u 3arpyska Option ROM (VGA,

97,98,99,B2,D5~D7
RAID, napannenbHble nopTbl, nocneaoBaTesnbHble

nopTbl...... )
- WHnumanusauma v onpegeneHust YyCTPOMCTB Ha nnate
9A~AT B4 (USB/ SATA/ SCSI.....)
A8.A9.AB Havano Hactponkun. Hactpoiika BIOS no sanpocy /
HeobxoanuMocCTH.
CobbiTe roToBHOCTU K 3arpy3ke/CobbiTve 3arpysku ¢
AD/AE =
Legacy ycTporicts
AA Bxoa B OC (Windows® 7 unn Windows® XP).
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HacTtporika BIOS

TexHonorua CLICK BIOS Il npoektupoBaHHa komnaHven MSI, npegnaratowas
padmyeckuin nonb3oBaTenbCkUn MHTepdenc Ana ycTaHoBkM napameTpoB BIOS
MbILLbBIO U KNaBnaTypomn.

C nomoubto the CLICK BIOS I, nonb3oBatenb MOXeT M3MeHsATb HacTponku BIOS,
oTcnexusatb TemnepaTtypy CPU, onpegensitb NpuUOpUMTETHOCTb YCTPOWCTB 3arpy3ku
1 npocmaTtprBaTb CUCTEMHYH MHOPMaLMIO, Takyto kak HaumeHoBaHne CPU, o6bem
DRAM, Bepcuto OS wn Bepcuio BIOS. [Monb3oBatens MOXeT MMMNOPTMPOBATb W
3KCMOPTUPOBATb COXPAHEHHBbIV NPOdUb CUCTEMbI UM 0BMEHUBATLCSA UM C APY3bSIMU.
Mopkntoyasice k WMHTepHeTy, nonb3oBaTeny MOryT mnpocmaTpuBaTb BeOG-CTpaHuubl,
npoBepsATb NOYTY U ncnonb3osatsb Live Update.

Bxon

BknitounTe KoMnblOTEP M AOXAWTECH Hayana npoiegypbl camoTecTupoBaHuss POST
(Power On Self Test). Mpu nosiBneHnn Ha aKkpaHe COOOLLEHWS, MPUBEAEHHOIO HUXE,
HaxmuTe Ha knasuwy <DEL> gns Bxoga B Setup.

Press DEL to enter Setup Menu, F11 to enter Boot Menu (Haxxmute
Ha knaBuwy DEL ans Bxoga B MeHo HacTpoliku, F11 ans Bxoga B
MEHIO 3arpysKku)

Ecnu coobLeHvre ncyesno, a Bbl He ycnenu HaxaTb KnasuLly, nepesanycrute cuctemy,
BbIKMIOYMB M CHOBA BKIIOYMB MUTaHWe, Uin Haxas kHomnky RESET. MoxHo, Takxke,
nepesanycTuTb CUCTEMY, HaXaB 0gHOBpeMeHHO knasuwm <Ctrl>, <Alt>, n <Delete>.

BHUMAaKNE!,

Ans ynydweHnus npousBoanTenibHOCTU cuctembl, BIOS noCTOSsHHO OBHOBASIHOTCS.
lMoaTomy, npuBeaeHHoe 34eCb OnNUCaHNE MOXET HECKOSIbKO OT/IMYaThbCsl OT ONMUCaHUs
7151 HOBOW BEPCUU, M CITYXUT UCKITIOYUTEIbHO B Ka4ecTBe npumMepa.
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O6wue CeeageHusi

Mocne Bxoga B CLICK BIOS Il otobpaxaeTcs cneayowmii aKkpaH.

CucremHasi
MHopmaLumsa

MoHuTopUHr mS’

Temnepatyp Z < MeHto
3arpysku

'sumrg:wn oc Genien I'IpVIOpVITeT

3arpy30YHbIX
Bbi6op YCTPOIiCTB
pasnena

BIOS SETTINGS | BROWSER

~~ pr—rs EYIrRe=TT

Bbi6op
UTILITIES pasgena
BIOS

OkpaH
npocMmoTpa
pasgena

SECURITY

BHUMaHNE,

N306paxeHnss B [aHHOM PyKOBOACTBE MPUBELAEHbI TOMLKO AMS Crpasku W MOryT
OTIMYaTbCs OT MPUOBPETEHHOro u3aenus. [ns nonyyeHns nogpo6How nHpopmaymm
obpaLyanTeck K peasbHbIM 9KpaHam CUCTEMBI.

» Temperature monitor (MoHUTOpPUHT TemnepaTyp)

[aHHbIi NyHKT NokasbiBaeT TemnepaTypy npoueccopa 1 MaTepPUHCKOM nnaTtbl.

» System information (CucteMHas nHdopmaLus)

[aHHbIN NYHKT NokasbiBaeT Bpems, AaTy, HaumeHoBaHne CPU, vactoty CPU, yactoTy
DRAM, o6bem DRAM u Bepcuto BIOS.

»BIOS menu selection (Bbibop pasgena BIOS)

OTU NyHKTbI UCMoNb3ytoTcs Ans Boibopa MeHto BIOS. [JocTynHbl cneayoLme onumm:

= SETTINGS (HACTPOWMKMN) - B 1aHHOM MEHI0 MOXHO 3aaaTb COBCTBEHHbIE
HaCTPOWMKN AN PyHKUMI YnnceTa u 3arpy304HblX YCTPOWCTB.

m  OC (PASIOH) - 3710 MeHlo no3sonsieT ynpasnsTb TaKTOBLIMW YacToTaMu U
HanpspKeHNsIMK NPU pa3roHe cucTembl. MoBbILLEHWE YacTOThl MOXET NOBLICUTL
npon3BoAnTENbHOCTb. OAHAKO CIMLIKOM CWMbHBIA PasroH W MblBbILLEHHAS
TemnepaTtypa 3NeMeHTOB MOryT MPUBECTU K HeCTabunbHoW paboTe cucTembl.
Mo aTtoMy Mbl He pekOMeHAyem WCMonb3oBaTb 3TOT pasfden HEeOoMbITHbIM

nosib3oBaTensm.
m ECO (BKO) - B aTOM MeHI0 cofepxXaTcsi HacTpoWKku, OTHOCsLMecs K
3HEeprocbepexeHnto.
m BROWSER (6pay3sep) — aTa yHKLMs ucrnonb3yeTcs Ansi BXoAa B Beb 6pay3ep
MSI Winki.
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m  UTILITIES (CNY>XEBHBIE TMPOrPAMMbI) - paHHoe MeHO copepXuT
cnyxebHble nporpammbl AnNA CO34aHUS PEe3epBHbIX KOMUIA U OOHOBMEHWS
CUCTEMBI.

m  SECURITY (BE3OINACHOCTb) - meHio 6e30macHOCTM MCMONb3yeTcs
ONs 3aWMTbl CUCTEMbl U MPefoTBpaLLeHUsi M3MEHEHWSI HACTPOEK CUCTEMbI
HeaBTOPW30BaHHbLIM NONb30BaTENEM.

> Boot device priority bar (IMpuopuTeT 3arpy304HbIX YCTPOWCTB)

Bbl MoXeTe W3MeHsATb NpUOPUT 3arpy3ky YCTPOWCTB, MNyTEM MNepemeLleHus
NMKTOrpamMm.

»Boot menu (MeHto 3arpy3aku)

OTa kHOMka ucnonb3yeTcst ANs OTKPbITUS MeHto 3arpy3ku. LllenkHute Ha Ha 3Havek
YyCTPOMNCTBA 4YTOObI HaYaTb HEMEAJIEHHYIO 3arpy3Ky C Hero.

»Mode selection (BeiGop pexuma)

[aHHas yHKUMA NO3BONSET 3arpy3nTb NPECCeTbl C HACTPOKaMy SHepProcoepexeHms
UM pasroxa.

» Menu display(QkpaH npocmoTpa pasgena)

B aTolh 06nactn otobpaxatotcs HacTpoiku BIOS 1 gononHuTenbHas nHgpopmayms.

MaHenb HacTpOKU NpuopuTeTa 3arpy304HbIii YCTPOICTB

B pnaHHowm CTPOKe NnoKasaHa VIHq)OpMaLWIFl O YCTaHOBJ1IEHHOM MNMpUopUTeTE 3arpy304HbIX
yCTpOIZCTB. MoncBeyeHHas NUKTOrpaMma ykasbliBakoT Ha TO, YTO yCTpOI7ICTBO AKTUBHO.

Boot device priority

Bbicokuii npuoputet » Huskum npuoputet

LLlenkHnTe Ha 3Havek ycTpoicTBa M nepeTaliuTe ero BMEBO WNW BNPaBo MO CrMUCKY,
4yToGbI YKa3aTb NPUOPUTET 3arpy3ku.
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Vcnonb3oBaHue

CLICK BIOS Il nossonser ynpaBnatb Hactporikamu BIOS ¢ nomoLliblo Mbiwn 1
KnaBsmaTypbl. B HuxecnepyoLlen Tabnvue nepeuncnenbl n onucaHbl PYyHKLMOHANbHbIE
KNaBuULLN U [ENCTBUSA C MOMOLLIbIO MbILLIN.

®PyHkumo- | Mbiwwb OnucaHue
HanbHas
[GETINE
<t loe> \. Bbi6op nyHkTa
MNepemelyeHne
ykasarens
<Enter> S ~ Bbi6op 3Hauka/obnactu
: \")
LLlenyok/
[ABOVHON
LLlenyoK neBou
KHOMKOM
<Esc> N Mepexon B mMmeHw Exit (Bbixog) wnu Bo3BpaT K
l: npeabiayLemMy MEHIo U3 NOAMEHIO
LLlenyok npaBsou
KHOMKOM
<+> YBenuyeHve unu naMeHeHve 3HayeHusi napameTpa.
<-> YMeHbLUeHWe nnv n3mMeHeHne 3HavyeHns napameTpa.
<F1> O6was crnpaBka
<F4> Cneundukauns CPU
<F5> Bxoa B Memory-Z
<F6> YcTaHoBKa ONTMMarnbHbIX HACTPOEK
<F10> CoxpaHnTb 3MEHEHUs 1 nepesarpy3nTbes
<F12> CoxpaHnTb CHUMOK 3kpaHa Ha anck USB FAT/FAT32
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MoomeHto

CrneBa OT nyHKTa MEHIO WMEEeTCA WKOHKa C ing Profil
ykasartenem, 9T0 03Ha4yaeT 4YTO B 3TOM MyHKTE eCTb 3
NMOAMEHIO, KOTOPOE COAEPXKWT [OOMOMHUTENbHbIE
HaCTpOWKN. Vicnonb3ynTe ynpasnsoLme KnaBun
(t4 ) vnn mbiwb Ans Beibopa, a 3aTeM HaxXMUTe
<Enter> unu gBaxabl LENKHWTE NMEBYI0 KHOMKY MbIKW, YTOObI BbI3BaTb MOAMEHHO.
YT06bI BEPHYTLCS B rMaBHOE MEHIO, MPOCTO HaxmuTe <Esc > vnu wwenkHWTe npason
KHOMKOWN MbILLK.

OO6was crnpaBka

B pexume CLICK BIOS Il umeeTcsa BO3MOXHOCTb NonyyYeHust nogpobHon cnpasku. Ee
MOXHO BbI3BaTb M3 MOOBOro MeH NpocTbiM HaxatTuem <F1> unn Haxatvem HELP Ha
akpaHe BIOS setting. B okHe cnpaBku 6yayT nepeyncneHbl BCe BO3MOXHbIE HACTPONKM
B BbIOPaHHOM MyHKTE MEHI0.

Ru-38



MeHio OC

[laHHOe MeHI0 npefHas3Ha4yeHO [Ans OMNbiTHbIX MNOnb3oBaTene W npefocTaBnseT
BOo3MoXxHocTu Ans “Overclocking (pasroHa)” cuctemsi.

msi

Temperature

BROWSER

UTILITIES

SECURITY

BHUMaKNE!,

* PasroHaTs K Bpy4Hy0 pekoMeHAYyeTCsl TONbKO OMbITHLIM M0/1b30BaTENSIM.

* [NpousBoauTens He rapaHTUPyeT YCreLHOCTb pasroHa. HenpasuibHoe BbinofHeHNe
pa3roHa MOXeT MPUBECTU K aHHYSTMPOBAHWIO rapaHTUM 1 CEPbE3HOMY MOBPEXAEHUIOb
obopyaoBaHus.

* HeorbITHBIM 0Mb30BaTesnaMm, PEeKoMeHayeTCA UCNosib30BaTb OC Genie.

» Current CPU/ DRAM Frequency

[aHHble anemeHTbl 0ToBpaxatoT TakToByto YacToTy CPU 1 GbicTpoaeiicTere namsaTu.
Tonbko Ans YTeHus.

> Internal PLL Overvoltage

[aHHbIN napameTp ucnonb3yeTcsa Ansa perynnuposkn HanpsbkeHns GAMY (PLL).

» CPU Base Clock (MHz)

OTOT MyHKT MO3BONSET YCTaHOBWUTb TaKToBYyk 4acTtoTy Base clock CPU (B MIy).
N3meHeHve aToro napameTpa obecneyvBaeT BO3MOXHOCTb padroHa CPU. BHumaHue,
BO3MOXHOCTb YCMELUHOrO pa3roHa He rapaHTMpyeTcsi.

> CPU Base Clock Ratio

OTOT NyHKT nokasbiBaeT TakToByto YacToTy Base Clock CPU. Tonbko gnst uteHus.

» Adjust CPU Base Clock Ratio

OTOT NyHKT NO3BONSAET yCTaHOBUTL TaKTOBYtO YacToTy Base clock CPU.

» Adjust CPU Ratio

Onpepgenser MHOXWTENb, WCMONb3yeMblii ANS OnpefeneHns BHYTPEHHeW TakToBOW
4acToThl MpoLeccopa. STOT KOMMOHEHT MOXHO U3MEHSATb TOMbKO B Criy4ae NoAAepxKKu
npoLIecCopoM AaHHON YHKLUN.

» Adjusted CPU Frequency

OTOT NYHKT nokasbiBaeT TekyLyto YactoTy CPU. Tonbko Ang YteHus.

Ru-39



MS-7760 CuctemHas nnata
|

»EIST

TexHonorusEnhancedIntel SpeedStepno3sonseTycTaHOBUTLYPOBEHLMPOVN3BOANTENBHOCT
npoLieccopa npu dNeKTponuTaHuM oT Gatapen unu OT ceTu. [laHHoe none nosiBnseTcs
TOmbKO B crydae yctaHoBkM CPU, noaaepxvBaroLLero aTy TEXHOMNOMMI0.

> Intel Turbo Boost 2.0

OTOT NYHKT MCNoNb3yeTcs Ans BKOYEHUS/ BbiknoveHns TexHonorum Intel Turbo Boost
2.0. OH nosbiliaeT 4acToTy npoLeccopa, Koraa npuknagHblie nporpammbl TpebyroT
Bonbluen nponssoauTensHocTu, n TDP npoueccopa 3To no3sonseT.

> Direct OC Button

OTOT NYHKT MCMONb3yeTca ANS BKNoYeHs/ BbIkMoYeHnst kHonok Direct OC.

» DRAM Frequency

OTOT NYHKT ucnonbayeTcs Ansg HacTpolikm yactotel DRAM. O6paTnTe BHMMaHue Ha To,
YTO YCMELWHOCTb pasroHa He rapaHTUpyeTCs.

» Extreme Memory Profile (X.M.P)

OTOT NYHKT NO3BONSET BKIOYMTL/BbIKMIOUNTL Intel Extreme Memory Profile (XMP). 3a
[OOMNonHUTENbHON HopMaLuein obpalaiiTeck Ha ouLmanbHbIn BeGcaidT Intel.

> Adjusted DRAM Frequency

OTOT NyHKT NokasbiBaeT TekyLyyto Yactoty DRAM. Tonbko Anst YTeHus.

> DRAM Timing Mode

Onpepenset 6yayTt nu TainmmHrn DRAM koHTponupoBaTbes AaHHbIMu 3 SPD (Serial
Presence Detect) EEPROM Ha mogyne DRAM. MNpu BbiGope 3HaveHns [Auto] TainMmHrin
DRAM, Bknto4asa MyHKTbl MEHI0, NepeyvcrieHHble Huxe, yctaHasnusaiTcs BIOS B
COOTBETCTBMU C AaHHbIMU 13 SPD. YcTaHoska 3HaveHus B [Link] nnu [Unlink] nossonsiet
BPYYHyt0 perynupoBaTb TanmuvHrn DRAM gOCTynHbIE B 9TOM MEHIO U NMEPEXOAUTb B
nogmerio «Advanced DRAM Configuration» («PacwmpeHHas koHdurypauuss DRAM»).

» Advanced DRAM Configuration
Haxmute <Enter> gns Bxoga B NOAMEHH0.

» Command Rate
[aHHasi HacTpolika onpeaensieT CKOPOCTb BbINONHEHUs1 kKomaHg DRAM.

»tCL

KoHTponupyeT Bpems 3agepxku CAS, koTopoe onpegensieT nepuog (B TakTax)
MEXAyY NoNyYeHNEM KOMaHbl YTEHUS U HAYarioM e€ BbINOSTHEHUS.

»tRCD

MosBonsieT onpeaenvTb Bpemsi nepexofa ot RAS (cTpob agpeca ctpoku) k CAS (cTpob
apgpeca cronbua). Yem MeHbLLEe TaKToB, TEM BbiLLIE CKOPOCTb paboTkl namatn DRAM.
»tRP

KoHTponupyeT uncno umkIoB, KOTopoe MOXeT npeasapsxate RAS (cTpob agpeca
cTpokn). Ecnn RAS He paetcsi OCTAaTOMHO BPEMEHU Afs1 HAKOMMEHWs nepen
obHoBneHnem DRAM, aaHHble B DRAM He coxpaHsaTcs. OTOT MYHKT NPUMEHUM,
KOrfia B CUCTEME YCTaHOBMEHA CMHXPOHHasi namaTb DRAM.

»tRAS

OnpepensieT Bpems, Tpebyemoe RAS (cTpoby agpeca CTpOKM) ANsi CHUTLIBAHNUS U3
AYENKN NamMSTU UK 3anncun B Hee.
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»tRFC

OTOT NyHKT onpeaenseT Bpems, koTopoe RFC 3aTpaunBaeT Ha YTeHue 1 3anuchb B
AYerKy namsaTu.

»tWR

OnpegensieT MWHMMAnbHYIO BPEMEHHYI0 3afepXKy Mexdy BbIMOMHEHNEM
onepauuu 3anucy 1 KomaHaon npeasapsaa. [ossonser yecunutensam cyYMTbiBaHUS
BOCCTaHOBWTb AaHHbIE B S4elkax namsaTu.

»tWTR

OnpeaensieT MUHMManbHYH BPEMEHHYIO 3a4epXKKy MEXIY BbIMOMHEHWEM OnepaLmm
3anMcu U KOMaHAon cunTbiBaHMsA cTonbua; nossonsieT cucteMe BBOAa/BblBOAA
CcOPOCUTL HaMPSKEHUS HA YCUMNUTENSX CYUTBIBAHUS Nepes BbINOTHEHNEM KOMaHAbI
CYUTBIBAHMSI.

»tRRD

MapameTp onpenensieT 3aaepxKy nepexona OT akTUBHOMO-K-aKTMBHOMY COCTOSIHUIO
Ansi pa3HbIX 6aHKOB.

»tRTP

BpemeHHoW nHTEpBan Mexay KomaHa4aMu CYUTbIBaHWSA 1 Npeasapsaa.

»tFAW

[aHHbI napameTp ncnonb3yeTcsa AN HAaCTPOViKM cuHxpoHu3sauun tFAW (3agepxka
aKTuBaLuM YeTbIpeX OKOH).

»tWCL

[aHHbIi NnapameTp ncnonb3yeTcs Ans cuHxpoHusauum tWCL (3agepxka curHana
3anucu CAS).

»tCKE

[aHHbIN NapamMeTp UCMonb3yeTcst AN YCTaHOBKM LUMPUHBI MMMybca mogyns DRAM.
»tRTL

[aHHbIi napameTp vcrnonb3yeTcs ANS YCTaHOBKM HacTpOeK 3afepXKu npuema-
nepegavu.

> tXP

Korga DLL BKOYEH 1 Ha MCNOMb30BaHUN 3 EKTUBHBIX KOMaHL MOXHO BbIXOAUTb

13 pexumma CHATUSA nuTaHus; korga DLL ncnonb3yeTt komaHgy 3amMopo3ku U He 3anep
BbIXOAUTb U3 PEXUMA CHATUS NUTaHUS Npeasapsiga.

==[lononHunTenbHas KOHUrypauus TauiMmMHroB==

CrniegyroLyme rnyHKTbl UCHOMb3YIOTCS 4711 yCTaHOBKY TallMUHIOB YTEHUSI/ 3anucy Ansi
namsTu.

»tRRDR

Read-Read Different Rank, same DIMM (YuTaTb 3agepKkv pa3Horo paHra B 04HOM
1 Tom xe DIMM).

»tRRDD

Read-Read Different Rank (YutaTb 3agepku pasHoro paHra).

»tWWDR

Write-Write Different Rank, same DIMM (MNucaTtb 3agepxku pasHOro paHra B O4HOM
n Tom xxe DIMM).

»tWWDD
Write-Write Different Rank (u1catb 3agepku pasHoro paHra).
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»tRWDRDD

Read-Write Different Ranks same or Different DIMM (YuTaTtb-nucatb 3agepxku
pasHoro paHra B o4HOM unu pasHbix DIMM).

»tWRDRDD

Write-Read Different Ranks same or Different DIMM ([Nucatb-unTtath 3agepxku
pasHoro paHra B ogHOM unu pasHbix DIMM).

»tRWSR
Read-Write Same Rank (UuTtaTtb-nncaTh 3aAepXku 04HOro paHra).

»Spread Spectrum

[aHHas OyHKUMS yMEHbLUAET 3MeKTPOMarHuTHbIe NMOMeXW, CO3JaBaeMble TaKTOBbIM
reHepaTopoM MaTepUHCKON nnaThbl.

BHMaHNe!,

* [lpu oTcyTCTBUM SNEKTPOMAarHUTHbLIX MOMeX ocTaBbTe 3HadeHue [Disabled] (Bbikri.)
A7 ONTUMarnbHOV CTabuiibHOCTU U NpPou3BoANTENIbHOCTY cuctemMbl. OfHako, npu
BO3HUKHOBEHWUN 3IIEKTPOMAarHUTHbIX nomex Bblbepute napameTp Spread Spectrum
4715 UX YMEHbLLEHUS.

» Yewm Bbiwe 3HadeHne Spread Spectrum, Tem Hwke ypOBEHb 3NEKTPOMarHUTHbIX
MOMEX, HO PV 3TOM CHUXAETCS M CTabuibHOCTb cuCTEMBI. [Jnsi Bbibopa noaxoasiero
3HayeHusi Spread Spectrum cBepbTeCh CO 3HaYEeHUSIMU YPOBHEN 311eKTPOMAarHUTHbIX
MoMeX, YCTaHOBIIEHHbIX MECTHbLIMY HOPMamMy.

* He3abyabTe oTknouYnTb (hyHKUMI0 Spread Spectrum npvi pasroHe MaTepuHCKovinnarsl,
MOCKOMbKY Aaxe HebOorbLLIOe UCKaXeHNe CUrHana MoXeT NpuBecTy K BpeMeHHOMY
YBEIIMYEHWIO TaKTOBOW YacTOTbl M OTKa3y «pasorHaHHOro» npoyeccopa.

»Vdroop Control

MoppepxuBaeT Hen3MeHHoe 3HadeHne HanpsbkeHns CPU, He no3sonss emy npocegatb.

[Auto] ABTOMaTU4YeCckn ycTaHaBnMBaeT 3HAYeHNS ANs MakCUManbHON
cTabunbHOCTK.
[Low VDroop] YMeHbLUaeT konebaHus (nyyle Ans pasroHa).

» CPU Core Voltage/ System Agent Voltage (SA)/ CPU I/O Voltage/ CPU PLL Voltage/
DDR CH_A/B Voltage/ DDR CH_C/D Voltage/ DDR CH_A CA Vref Voltage/ DDR CH_B
CA Vref Voltage/ DDR CH_C CA Vref Voltage/ DDR CH_D CA Vref Voltage/ DDR
CH_A DQ Vref Voltage/ DDR CH_B DQ Vref Voltage/ DDR CH_C DQ Vref Voltage/
DDR CH_D DQ Vref Voltage/ PCH 1.1 Voltage/ PCH 1.5 Voltage.

[aHHble yHKUMM MCMOMb3YIOTCA ANA PerynupoBkv Hanpskenus CPU, namatu u
yuncerta.

»Current CPU Core Voltage/ Current SA Voltage/ Current DDR CH_A/B Voltage/
Current DDR CH_C/D Voltage

3Tu NyHKTbI NoKasbiBaloT TekyLee HanpsikeHne CPU/ DRAM. Tornbko Ansa YteHuns.
» Overclocking Profiles
HaxmuTte <Enter> gns Bxoga B NnoAMeEHH0.

» Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
Haxmunte <Enter> ans Bxoga B NOOMEHHO.
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> Set Name for Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
YKaxuTe nmsi B 3TOM rore.

» Save Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
CoxpaHuTe TekyLe HaCTPOWKu pasroHa Ans BbiopaHHoro npoduns Ha M3Y.

> Load/ Clear Overclocking Profile 1/ 2/ 3/ 4/ 5/ 6
CoxpaHeHue/yaaneHune HacTpoek npocunsi pasroHa Ha MN3Y.

» Overclocking Profile Save
CoxpaHeHune TeKyLLIMX HAacCTpoek pasroHa Ha dnew-anck USB.

» Overclocking Profile Load
3arpyska coxpaHeHHbIX HacTpoek ¢ drnew-amucka USB.

» OC Retry Count

[Mpn HeygayHOM pasroHe, yCTaHOBKa 3TOro nyHkta B [3, 5] nmo3sonseT cucreme
nonbiTaTbCcs 3arpy3nTbes 3/5 pasa ¢ 3agaHHoN KoHurypauuven. Ecnv sarpyantbest
He yaanacTbCsi Bce Tpy pasa, CucTeMa BOCCTAHOBUT HACTPOWKM MO YMOMYaHWI0.

» CPU Specifications

Haxmute <Enter> gna Bxoga B noameHio. B gaHHOM noameHio copepkaTcs Bce
kntoyeBble pyHkumMn CPU. 3Ta nHdopmaumus 3aBucuT OT MOAENU U MpefHasHaveHa
TONbKO ANs YTeHus. [Ina npocmoTpa 3Ton MHdopMauum HaxmuTe Ha [F4].

» CPU Technology Support
Haxmute <Enter> gna Bxoga B mogmeHio. B gaHHoM nogmeHto oTo6pakarotcs
YHKLMK, YCTAaHOBMEHHbIE B NpoLeccope. TV 3HaYEHUS Helb3si U3MEHSITb.

»MEMORY-Z
Haxmvute <Enter> pgna Bxoda B noAamMeHw. B gaHHOM nogmeHio OTpaxeHbl Bce
HaCTpOWKN 1 napameTpbl cHxpoHu3aumm DIMM. 3Ta nHdopmaums 3aBucut oT Moaenm
1 NpedHasHayeHa ToNbKo ANs YTeHus. [Ing npocMoTpa 3Ton MHGOPMaLIMN HAaXMUTE Ha
[F5].

» DIMM1~4 Memory SPD

Haxmute <Enter> ana Bxoga B nogmMeH0. 3TO NOAMEHIO NokasbiBaeT NHopMaLmIo
06 yCTaHOBMEHHbIX MOAYNSX NAMSATY.

»CPU Features
Haxmute <Enter> gns Bxoga B NnoAMeHHo.

» Hyper-Threading Technology

[Mpoueccop wucnomnb3yeT TexHonoruio Hyper-Threading Ana  yBenuyeHus
Npoun3BOANTENBHOCTU. OTa TeXHONorusi no3sBonsieT AByM Habopam peructpos
B MpOLECCOope WCMOMHATb WHCTPYKLUMM OOHOBPEMHHO. JOTO yBenuymBaeT
Npoun3BOANTENBHOCTb CUCTEMbI. [py BbIKIOYEHUN 3TOW DYHKLUUK, MNpoLeccop
VCMOJHAET UHCTPYKLMKN C MOMOLLbIO 0AHOro Habopa rperncTpoB. Beikmounte aToT
NYHKT, KOrAa faHHas cuctema He nopaepxveaeT dyHkuuo HT, B npoTyBHOM cryyae
3TO NpYBeAET K HEHaAEeXHOCTUN U HeCcTabunbHOCTY.

» Active Processor Cores
OTOT NYHKT NO3BONSET 3a4aThb YMCINO aKTUBHbLIX SAEp npoleccopa.

» Limit CPUID Maximum
[aHHbli  NapameTp rpaHWyMBaeT [OMYCTUMYIO CKOPOCTb Mpoueccopa npu
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ncnonb3oBaHuK ctapbix Bepcuii OC.

» Execute Disable Bit

MoxeT npegoTBpaTUTL ONpeaeneHHble BUAbI aTak TUna «nepenonHeHne bydepar,
Korga BpefOHOCHble MpOrpaMmbl MblITATCA WUCMOMHUTL KOA ANst YHUYTOXEHUSI
cuctembl. PekomeHayeTcst He OTKMIoYaTh AaHHYI0 OMNLMIO.

> Intel Virtualization Tech

YnyJwaeT BupTyanusauuilo U MO3BOMSIET CUCTEME [ENCTBOBaTb B KavecTBe
HECKOMbKMX  BMPTyanbHbIX CUCTEM. [lononHuTenbHble CBEAEHUss CM. Ha
odumumansHom Beb-caiite Intel.

> Intel VT-D Tech

OTOT MYHKT MCMNOMb3yeTcs AN BKIOYEHUs/BbIKNYeHUss TexHonorum Intel VT-D.
[ononHuTenbHble CBeAEHUsSI CM. Ha ocuumansHom Beb-canTe Intel.

» Power Technology

[aHHbIN napameTp NO3BOMSET yCTAHOBUTb PEXUM UCMONb30BaHMs TexHonorum Intel
Dynamic Power.

» C1E Support

BkntoyaeT cuctemy Ans CHUXeHus aHepronotpebneHus npu npoctoe CPU. He Bce
npotieccopbl nogaepxvsatoT dyHkumio Enhanced Halt (C1E).

» OverSpeed Protection

OtcnexvBaeT TOK, notpebnsembin LM, n 3HepronotpebnexHve; ecnu OHO
NpeBbILLIAET OMpeaeneHHbIi YypPOBEHb, MPOLLECCOP aBTOMATUYECKM YMEHbLUAeT
TaKTOBYH 4acToTy. [1pn pasroHe 3Ty (PYHKLMIO PpEKOMEHAYETCSA OTKITHOYUNTb.

> Intel C-State

C-state — cocTosiHMe ynpaBneHusi aHepronoTpebneHnem, onpeaensioLLee NpocToun
CUCTEMbI U NMOHWXatOLLIEe 3HEPronoTpebieHne COOTBETCTBYOLLMM 06pa3om.

» Package C State limit

[aHHbIi napameTp no3sonseT BbibpaTh pexum C-state.

» Long duration power limit (W)

[aHHbI NapameTp MCnonb3yeTcs Ans yCTaHOBKM NpefenbHou mowHocT TDP ans
AnuTenbHon paboThbl.

» Long duration maintained (s)

HaHHbIi napameTp MCronb3yeTcs AnA YCTAHOBKW BPEMEHW OBCMyXvBaHUsi npu
yCTaHoBKe npeaenbHON MOLLHOCTY ANS ANMTeNbHON paboTbl.

> Short duration power limit (W)

B paHHoM nome ycTaHaBnuBaeTcd npedenbHas  MowHocTe  TDP  npwu
KpaTKOBpeMeHHoW paboTe.

» Primary plane turbo power limit (W)

[aHHble nons No3BONSAT YCTaHOBUTb OCHOBHOe orpaHudeHne TDP npoueccopa
ans pexuvma Turbo.

> 1/2/3/4/5/6-Core Ratio Limit

[aHHble napameTpbl OTOOpPaxalT OrpaHMYeHWe YCKOPEHWSI TaKTOBOW 4acToTbl
npoueccopa B cucteme 1/2/3/4/5/6 appa.
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OGHoBneHue BIOS ¢ nomoLukto Live Update

B naHHoM pasfene pacckasbiBaeTcs 0 TOM, kak 06HOBUTE BIOS ¢ nomoLLbto NpunoxeHns
Live Update, nepea Bxogom B onepavuuoHHyto cuctemy. [Npu nogknioyeHun k IHTepHeTy
Live Update aBTomatuyeckn obHoenset BIOS. [Ons obHoBneHusa BIOS ¢ nomolubio
npunoxenus Live Update cnepynrte cneayowmm ykasaHUsm:

1. HaxwmuTe Ha kHonky Live Update m B meHio BIOS UTILITIES (CIY>XEBHbIE
MPOIrPAMMBI BIOS). (TpebyeTcsa npeaBaputensHasa yctaHoBka Winki).

[=] LiveUpdate S

dit connections

U can activate the connection by clicking
- | this icon. Use connection editor to add new
and to change settings if necessary.

sl EAEAED
2. YcraHoBuUTe noaknw4yeHve, npu HeO6XO,EI,I/1MOCTI/1 HaXaB Ha KHOMKYy HaCTpOVIKI/I

3. HaxmuTte Ha kHonky “[anee” .

4. Live Update aBTomaTumyeckn o6HapyxumBaeT Bepcuto BIOS un 3arpyxaer
COOTBETCTBYHOLLMIA hann.

LiveUpdate.

pdate information :
10S information :
- Download ROM file

Verification :

Status:

e

Confirmation

BHUMatNE!,

He obHosnswite BIOS, ecrin cuctema pabotaeT HopMasbHO.
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CseaeHusi 0 nporpaMMHOM obecneveHum

YcTaHoBWTE B NPUMBOJ ONTUYECKUX AUCKOB MpunaraemMblii K CUCTEMHOW NraTe KoMnakT
anck «Driver/Utility». YcTaHoBka 3anycTtuTtcs aBTomatudecku. Beibepute gpansep
U1 cnyxebHyt NnporpamMmy 1 cnefyite MHCTPYKUMSIM Ha SKpaHe Ans 3aBepLueHus
yctaHoBku. Cogepxummoe Disc-gncka ¢ gpansepamm 1 cnyxebHbIMU NporpamMmmamMu:
- Driver menu (MeHto gpaviBepoB): Ha Hem copepxaTcs [OCTYMNHbIe ApariBepbl.
[nsi ucnonb3oBaHWs yCTPOMCTBA YCTAHOBUTE HYXHbIA ApaniBep.
- Utility Menu (CnyxebHble nporpammel): [Inck NO3BONSIET YCTaHOBUTL MMEIOLLIEeCs
Ha HeM MpuKNagHoe NporpamMmMHoe obecneyeHme.
- Service base menu (CepsucHble nporpammbl): C MOMOLLbIO AaHHOTO MEHIO
MOXHO BbINTU Ha ocuumanbHblii Be6-canT komnaHum MSI.
- Product info menu (MHdopmauus o npoaykre): OTobpaxaeTcs nocnegHss
MHopMaLus No NpoaykTy komnaHum MSI.
- Security Menu (MeHio BesonacHocTb): CopepXuT MNOnesHyl aHTUBUPYCHYHO
nporpaMmy.

BHUMaKNE!,

[na nonyyerns nocnenHux Bepcuii aparvisepos n myukpornporpamvm BIOS, nossonsiowmx
MOBLICUTL NPON3BOANTENTBHOCTL CUCTEMBI, ObpalyanTech Ha oguymnanbHbii Beb-cant
KkommnaHum MSI.

YcraHoka Winki

[Ins pabotel ¢ BIOS BROWSER (Be6 6paysep B BIOS) n UTILITIES (CNY>XEBHbIE
MPOrPAMMBbI) Heobxopuma npegBaputensHasi yctaHoBka Winki B OS Windows
(makeT ycTaHOBKM HaxoauTCA Ha gucke ¢ gpansepamun MSI).

[ns yctaHosku Winki BbinonHuTe cregyowne 4encTBus:

msi § ¥~ ¢

mainboard

CHIPSET

1. BkmounTe komnbtoTep 1 Bonamte B OC Windows.

N

BcraBbTe gnck gparisepo MSI B onTuyeckuii npuBoA. ABTOMATUYECKU NOSIBNSAETCA
3KpaH YCTaHOBKM.

LLlenkHuTe Ha Bknagke Driver (OpawnBep).
Haxmute Ha kHonky OTHERS (MPOYUE).
Bbi6epute Winki ons Havana ycTtaHOBKM.

I

[Mocne 3aBepLUeHUs YCTaHOBKM nepesarpysnTe KonMbloTep.
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